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Copyright Notice:

No part of this documentation may be reproduced, transcribed, transmitted, or
translated in any language, in any form or by any means, except duplication of
documentation by the purchaser for backup purpose, without written consent of
ASRock Inc.

Products and corporate names appearing in this documentation may or may not
be registered trademarks or copyrights of their respective companies, and are used
only for identification or explanation and to the owners’ benefit, without intent to

infringe.

Disclaimer:

Specifications and information contained in this documentation are furnished for
informational use only and subject to change without notice, and should not be
constructed as a commitment by ASRock. ASRock assumes no responsibility for
any errors or omissions that may appear in this documentation.

With respect to the contents of this documentation, ASRock does not provide
warranty of any kind, either expressed or implied, including but not limited to
the implied warranties or conditions of merchantability or fitness for a particular
purpose.

In no event shall ASRock, its directors, officers, employees, or agents be liable for
any indirect, special, incidental, or consequential damages (including damages for
loss of profits, loss of business, loss of data, interruption of business and the like),
even if ASRock has been advised of the possibility of such damages arising from any
defect or error in the documentation or product.
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This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

CALIFORNIA, USA ONLY

The Lithium battery adopted on this motherboard contains Perchlorate, a toxic substance
controlled in Perchlorate Best Management Practices (BMP) regulations passed by the
California Legislature. When you discard the Lithium battery in California, USA, please
follow the related regulations in advance.

“Perchlorate Material-special handling may apply, see www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/

perchlorate”

ASRock Website: http://www.asrock.com



AUSTRALIA ONLY

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian
Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and
compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage caused by our
goods. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail
to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. If
you require assistance please call ASRock Tel : +886-2-28965588 ext.123 (Standard
International call charges apply)

The terms HDMI® and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the
United States and other countries.

Homi

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



CE Warning

This device complies with directive 2014/53/EU issued by the Commision of the European
Community.

This equipment complies with EU radiation exposure limits set forth for an uncontrolled
environment.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between
the radiator & your body.

Operations in the 5.15-5.35GHz band are restricted to indoor usage only.
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Radio transmit power per transceiver type

Function Frequency Maximum Output Power (EIRP)
2400-2483.5 MHz 18.5 4+ / -1.5 dbm
5150-5250 MHz 21.5+/-1.5dbm

18.5 +/ -1.5 dbm (no TPC)
21.5+/-1.5 dbm (TPC)
25.5+/-1.5 dbm (no TPC)
28.5+/-1.5 dbm (TPC)
Bluetooth 2400-2483.5 MHz 8.5+ /-1.5 dbm

WiFi 5250-5350 MHz

5470-5725 MHz
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Motherboard Layout
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No. Description

1 ATX 12V Power Connector (ATX12V1)

CPU Fan Connector (CPU_FAN1)
Chassis/Waterpump Fan Connector (CHA_FAN1/WP)
RGB LED Header (RGB_LED1)

2 x 288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A1, DDR4_B1)
ATX Power Connector (ATXPWRI1)

Addressable LED Header (ADDR_LED1)

USB 3.2 Genl Header (USB3_34)

SATA3 Connector (SATA3_1)

SATA3 Connector (SATA3_0)

SATA3 Connector (SATA3_3)

SATA3 Connector (SATA3_2)

System Panel Header (PANELI1)

USB 2.0 Header (USB_34)

Clear CMOS Jumper (CLRMOS1)

Chassis Speaker Header (SPEAKER1)

Front Panel Audio Header (HD_AUDIOL1)

Chassis Fan Connector (CHA_FAN2)
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(8]

[ ] :i:

(—] | |
FEEE
®

2] o (4] (5]

o LT
©c |@0@®@@®| oo

1] ® 10

No. Description No. Description

1 USB 2.0 Ports (USB12) 8 Antenna Ports

2 DisplayPort 1.4 9  Microphone (Pink)**

3 USB 3.2 Genl Type-A Port (USB3_TA_1) 10  USB 3.2 Gen2 Type-A Ports (USB31_34)
4 LAN RJ-45 Port (Intel® 1219V)* 11 USB 3.2 Gen2 Type-A Ports (USB31_12)
5  2.5G LAN RJ-45 Port (Dragon RTL8125BG)** 12  USB 3.2 Genl Type-C Port (USB3_TC_1)
6  Line In (Light Blue)*** 13 HDMI Port

7 Front Speaker (Lime)*** 14  PS/2 Mouse/Keyboard Port

* There are two LEDs on each LAN port. Please refer to the table below for the LAN port LED indications.

ACT/LINK LED

SPEED LED
|

]

LAN Port
Activity / Link LED Speed LED
Status Description Status Description
Ooff No Link Ooff 10Mbps connection
Blinking Data Activity Orange 100Mbps connection
On Link Green 1Gbps connection




**There are two LEDs on each LAN port. Please refer to the table below for the LAN port LED indications.

ACT/LINK LED

SPEED LED

=

LAN Port

Activity / Link LED Speed LED

Status Description Status Description

Off No Link Off 10Mbps connection
Blinking Data Activity Orange 100Mbps/1Gbps connection
On Link Green 2.5Gbps connection

*** Function of the Audio Ports in 7.1-channel Configuration:

Port Function

Light Blue (Rear panel) Rear Speaker Out

Lime (Rear panel) Front Speaker Out

Pink (Rear panel) Central /Subwoofer Speaker Out
Lime (Front panel) Side Speaker Out
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WiFi-802.11ac Module and ASRock WiFi 2.4/5 GHz Antennas

WiFi-802.11ac + BT Module

This motherboard comes with an exclusive WiFi 802.11 a/b/g/n/ac + BT v4.2
module (pre-installed on the rear I/O panel) that offers support for WiFi 802.11 a/b/
g/n/ac connectivity standards and Bluetooth v4.2. WiFi + BT module is an easy-to-
use wireless local area network (WLAN) adapter to support WiFi + BT. Bluetooth
v4.2 standard features Smart Ready technology that adds a whole new class of
functionality into the mobile devices. BT 4.2 also includes Low Energy Technology

and ensures extraordinary low power consumption for PCs.

* The transmission speed may vary according to the environment.



WiFi Antennas Installation Guide

Step 1

Prepare the WiFi 2.4/5 GHz Antennas that come
with the package.

Step 2

Connect the two WiFi 2.4/5 GHz Antennas to
the antenna connectors. Turn the antenna clock-

wise until it is securely connected.

Step 3
Set the WiFi 2.4/5 GHz Antenna as shown in the
illustration.

*You may need to adjust the direction of

the antenna for a stronger signal.
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Chapter 1 Introduction

Thank you for purchasing ASRock H470M-ITX/ac motherboard, a reliable
motherboard produced under ASRock’s consistently stringent quality control.
It delivers excellent performance with robust design conforming to ASRock’s

commitment to quality and endurance.

Because the motherboard specifications and the BIOS software might be updated, the

Q content of this documentation will be subject to change without notice. In case any
modifications of this documentation occur, the updated version will be available on
ASRock’s website without further notice. If you require technical support related to
this motherboard, please visit our website for specific information about the model
you are using. You may find the latest VGA cards and CPU support list on ASRock’s
website as well. ASRock website http://www.asrock.com.

1.1 Package Contents

e ASRock H470M-1TX/ac Motherboard (Mini-ITX Form Factor)
e ASRock H470M-ITX/ac Quick Installation Guide

e ASRock H470M-ITX/ac Support CD

e 2x Serial ATA (SATA) Data Cables (Optional)

e 1x1/O Panel Shield

e 2x ASRock WiFi 2.4/5 GHz Antennas (Optional)

e 2 x Screws for M.2 Sockets (Optional)



1.2 Specifications
Platform e Mini-ITX Form Factor

CPU e Supports 10" Gen Intel® Core™ Processors (Socket 1200)
¢ Digi Power design
¢ 8 Power Phase design

* Supports Intel® Turbo Boost 3.0 Technology
Chipset ¢ Intel® H470

Memory ¢ Dual Channel DDR4 Memory Technology
e 2 x DDR4 DIMM Slots
e Supports DDR4 2933/2800/2666/2400/2133 non-ECC, un-
buffered memory
* Please refer to Memory Support List on ASRock's website for
more information. (http://www.asrock.com/)
* Core™ (19/i7) support DDR4 up to 2933; Core™ (i5/i3),
Pentium® and Celeron® support DDR4 up to 2666.
¢ Supports ECC UDIMM memory modules (operate in non-
ECC mode)
e Max. capacity of system memory: 64GB
¢ Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
* 15u Gold Contact in DIMM Slots

Expansion e 1 x PCI Express 3.0 x16 Slot (PCIE1L: x16 mode)
Slot * Supports NVMe SSD as boot disks
e 1x Vertical M.2 Socket (Key E) with the bundled WiFi-
802.11ac module (on the rear I/O)



H470M-ITX/ac

Graphics

Audio

Intel® UHD Graphics Built-in Visuals and the VGA outputs
can be supported only with processors which are GPU
integrated.

Hardware Accelerated Codecs: AVC/H.264, HEVC/H.265
8bit, HEVC/H.265 10bit, VP8, VP9 8bit, VP9 10bit, MPEG 2,
MJPEG, VC-1

* VP9 10bit and VC-1 are for decode only.
* VP8 and VP9 encode are not supported by Windows OS.

Graphics, Media & Compute: Microsoft DirectX 12, OpenGL
4.5, Intel® Built In Visuals, Intel® Quick Sync Video, Hybrid /
Switchable Graphics, OpenCL 2.1

Display & Content Security: Rec. 2020 (Wide Color Gamut),
Microsoft PlayReady 3.0, Intel* SGX Content Protection,
UHD/HDR Blu-ray Disc

Dual graphics output: support HDMI and DisplayPort 1.4
ports by independent display controllers

Supports HDMI 1.4 with max. resolution up to 4K x 2K
(4096x2160) @ 30Hz

Supports DisplayPort 1.4 with max. resolution up to 4K x 2K
(4096x2304) @ 60Hz

Supports Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC and
HBR (High Bit Rate Audio) with HDMI 1.4 Port (Compliant
HDMI monitor is required)

Supports HDCP 2.3 with HDMI 1.4 and DisplayPort 1.4
Ports

Supports 4K Ultra HD (UHD) playback with HDMI 1.4 and
DisplayPort 1.4 Ports

7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek
ALCI1200 Audio Codec)

Premium Blu-ray Audio support

Supports Surge Protection

PCB Isolate Shielding

Individual PCB Layers for R/L Audio Channel
Nahimic Audio
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LAN

Wireless
LAN

Rear Panel
1/0

1x 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s (Dragon RTL-
8125BG):
e Supports Dragon 2.5G LAN Software
- Smart Auto Adjust Bandwidth Control
- Visual User Friendly UI
- Visual Network Usage Statistics
- Optimized Default Setting for Game, Browser, and
Streaming Modes
- User Customized Priority Control
e Supports Wake-On-LAN
e Supports Lightning/ESD Protection
e Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
e Supports PXE
1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s (Intel® 1219V):
e Supports Wake-On-LAN
e Supports Lightning/ESD Protection
e Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
e Supports PXE

¢ Intel® 802.11ac WiFi Module

e Supports IEEE 802.11a/b/g/n/ac

¢ Supports Dual-Band (2.4/5 GHz)

e Supports high speed wireless connections up to 433Mbps
¢ Supports Bluetooth 4.2 / 3.0 + High speed class IT

¢ 2x Antenna Ports

¢ 1xPS/2 Mouse/Keyboard Port

¢ 1xHDMI Port

¢ 1x DisplayPort 1.4

e 2x USB 2.0 Ports (Supports ESD Protection)

* 4xUSB 3.2 Gen2 Type-A Ports (10 Gb/s) (Supports ESD
Protection)

e 1x USB 3.2 Genl Type-A Port (Supports ESD Protection)

e 1x USB 3.2 Genl Type-C Port (Supports ESD Protection)

¢ 2xRJ-45 LAN Ports with LED (ACT/LINK LED and SPEED
LED)

e HD Audio Jacks: Line in / Front Speaker / Microphone
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Storage * 4xSATA3 6.0 Gb/s Connectors, support RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology
17), NCQ, AHCI and Hot Plug*
e 1x Ultra M.2 Socket (M2_1), supports M Key type 2280 M.2
SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI Express module up to
Gen3 x4 (32 Gb/s)**
e 1x Ultra M.2 Socket (M2_2), supports M Key type 2280 M.2
PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s)**
** Supports Intel* Optane™ Technology
** Supports NVMe SSD as boot disks
** Supports ASRock U.2 Kit

Connector * 1xRGB LED Header

* Support in total up to 12V/3A, 36W LED Strip

¢ 1x Addressable LED Header

* Support in total up to 5V/3A, 15W LED Strip

¢ 1x CPU Fan Connector (4-pin)

* The CPU Fan Connector supports the CPU fan of maximum

1A (12W) fan power.

¢ 1 x Chassis Fan Connector (4-pin)

* The Chassis Fan Connector supports the chassis fan of maxi-

mum 1A (12W) fan power.

¢ 1 x Chassis/Water Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan
Speed Control)

* The Chassis/Water Pump Fan supports the water cooler fan of

maximum 2A (24W) fan power.

* CHA_FAN1/WP can auto detect if 3-pin or 4-pin fan is in use.

e 1x24pin ATX Power Connector

e 1x8pin 12V Power Connector

¢ 1 x Front Panel Audio Connector

e 1x USB 2.0 Header (Supports 2 USB 2.0 ports) (Supports
ESD Protection)

e 1x USB 3.2 Genl Header (Supports 2 USB 3.2 Genl ports)
(Supports ESD Protection)

BIOS e AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUT support
Feature e ACPI 6.0 Compliant wake up events

e SMBIOS 2.7 Support

e CPU, DRAM, PCH 1.05V, VCCIO, VCCSA Voltage Multi-

adjustment

11
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Hardware o

Monitor

0os

Temperature Sensing: CPU, Chassis, Chassis/Water Pump
Fans

Fan Tachometer: CPU, Chassis, Chassis/Water Pump Fans
Quiet Fan (Auto adjust chassis fan speed by CPU tempera-
ture): CPU, Chassis, Chassis/Water Pump Fans

Fan Multi-Speed Control: CPU, Chassis, Chassis/ Water
Pump Fans

Voltage monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore

Microsoft® Windows® 10 64-bit

Certifica- o

tions

FCC, CE
ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)

* For detailed product information, please visit our website: http://www.asrock.com

A

Please realize that there is a certain risk involved with overclocking, including
adjusting the setting in the BIOS, applying Untied Overclocking Technology, or using
third-party overclocking tools. Overclocking may affect your system’s stability, or
even cause damage to the components and devices of your system. It should be done

at your own risk and expense. We are not responsible for possible damage caused by

overclocking.
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Chapter 2 Installation

This is a Mini-ITX form factor motherboard. Before you install the motherboard,

study the configuration of your chassis to ensure that the motherboard fits into it.

Pre-installation Precautions

Take note of the following precautions before you install motherboard components

or change any motherboard settings.

* Make sure to unplug the power cord before installing or removing the motherboard
components. Failure to do so may cause physical injuries and damages to motherboard
components.

¢ In order to avoid damage from static electricity to the motherboard’s components,
NEVER place your motherboard directly on a carpet. Also remember to use a grounded
wrist strap or touch a safety grounded object before you handle the components.

¢ Hold components by the edges and do not touch the ICs.

e Whenever you uninstall any components, place them on a grounded anti-static pad or
in the bag that comes with the components.

* When placing screws to secure the motherboard to the chassis, please do not over-
tighten the screws! Doing so may damage the motherboard.

13



2.1 Installing the CPU

1. Before you insert the 1200-Pin CPU into the socket, please check if the PnP cap
ﬁ is on the socket, if the CPU surface is unclean, or if there are any bent pins in the
socket. Do not force to insert the CPU into the socket if above situation is found.
Otherwise, the CPU will be seriously damaged.
2. Unplug all power cables before installing the CPU.

14
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Please save and replace the cover if the processor is removed. The cover must be
placed if you wish to return the motherboard for after service.

16



H470M-ITX/ac

2.2 Installing the CPU Fan and Heatsink
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2.3 Installing Memory Modules (DIMM)

This motherboard provides two 288-pin DDR4 (Double Data Rate 4) DIMM slots,
and supports Dual Channel Memory Technology.

1. For dual channel configuration, you always need to install identical (the same
ﬁ brand, speed, size and chip-type) DDR4 DIMM pairs.
2. Itisunable to activate Dual Channel Memory Technology with only one memory
module installed.
3. Itis not allowed to install a DDR, DDR2 or DDR3 memory module into a DDR4
slot; otherwise, this motherboard and DIMM may be damaged.

The DIMM only fits in one correct orientation. It will cause permanent damage to
A the motherboard and the DIMM if you force the DIMM into the slot at incorrect
orientation.
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2.4 Expansion Slots (PCl Express Slot)

There is 1 PCI Express slot slot on the motherboard.

Before installing an expansion card, please make sure that the power supply is

A switched off or the power cord is unplugged. Please read the documentation of the
expansion card and make necessary hardware settings for the card before you start
the installation.

PCle slot:

PCIE1 (PCle 3.0 x16 slot) is used for PCI Express x16 lane width graphics cards.
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2.5 Jumpers Setup

The illustration shows how jumpers are setup. When the jumper cap is placed on
the pins, the jumper is “Short”. If no jumper cap is placed on the pins, the jumper is

“Open”.

W W

Short Open

Clear CMOS Jumper

(CLRMOS))
2-pin Jumper
(see p.1, No. 15)

CLRMOSI allows you to clear the data in CMOS. To clear and reset the system
parameters to default setup, please turn off the computer and unplug the power
cord from the power supply. After waiting for 15 seconds, use a jumper cap to
short the pins on CLRMOSI for 5 seconds. However, please do not clear the
CMOS right after you update the BIOS. If you need to clear the CMOS when you
just finish updating the BIOS, you must boot up the system first, and then shut it
down before you do the clear-CMOS action. Please be noted that the password,
date, time, and user default profile will be cleared only if the CMOS battery is

removed. Please remember toremove the jumper cap after clearing the CMOS.

21



2.6 Onboard Headers and Connectors

Onboard headers and connectors are NOT jumpers. Do NOT place jumper caps over
A these headers and connectors. Placing jumper caps over the headers and connectors

will cause permanent damage to the motherboard.

System Panel Header O} eno Connect the power
(9-pin PANELI) GND1O|OF RESET#  switch, reset switch and
(see p.1, No. 13) PWERBTN# 10| Ot GND system status indicator on
PLED- +O|Of HDLED- ) )
pLED+ JO|O} HoLep+  the chassis to this header
1 according to the pin
assignments below. Note
the positive and negative
pins before connecting
the cables.
PWRBTN (Power Switch):
Connect to the power switch on the chassis front panel. You may configure the way to

turn off your system using the power switch.

RESET (Reset Switch):
Connect to the reset switch on the chassis front panel. Press the reset switch to restart
the computer if the computer freezes and fails to perform a normal restart.

PLED (System Power LED):

Connect to the power status indicator on the chassis front panel. The LED is on when
the system is operating. The LED keeps blinking when the system is in S1/S3 sleep
state. The LED is off when the system is in S4 sleep state or powered off (S5).

HDLED (Hard Drive Activity LED):
Connect to the hard drive activity LED on the chassis front panel. The LED is on
when the hard drive is reading or writing data.

The front panel design may differ by chassis. A front panel module mainly consists
of power switch, reset switch, power LED, hard drive activity LED, speaker and etc.
When connecting your chassis front panel module to this header, make sure the wire
assignments and the pin assignments are matched correctly.




Serial ATA3 Connectors - FE e These four SATA3
(SATA3_0: g m m g connectors support SATA
see p.1, No. 10) ff, Ll % data cables for internal
(SATA3_1: o B[ E Y storage devices with up to
see p.1, No. 9) Fq_:) m m g 6.0 Gb/s data transfer rate.
(SATA3_2: P b
see p.1, No. 12)
(SATA3_3:
see p.1, No. 11)
USB 2.0 Header DUMMY There is one USB2.0
(9-pin USB_34) G':E: (;TD header on this
(see p.1, No. 14) p- p- motherboard. This USB
USB_PWR USB_PWR 2.0 header can support
' two ports.
USB 3.2 Genl Header Vous There is one header on
(19-pin USB3_34) mm,pA,sZ.:f fvgigei this motherboard. This
(see p.1, No. 8) e i?i?e,sw' USB 3.2 Genl header can
‘L(Z\:::,::;E) :e:v:w:r;::i:sm support two ports.
Front Panel Audio Header GND This header is for

(9-pin HD_AUDIO1)
(see p.1, No. 17)

PRESENCE#
MIC_RET

connecting audio devices
to the front audio panel.

H470M-ITX/ac
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PWRBTN (Power Switch):
Connect to the power switch on the chassis front panel. You may configure the way to
turn off your system using the power switch.

RESET (Reset Switch):
Connect to the reset switch on the chassis front panel. Press the reset switch to restart
the computer if the computer freezes and fails to perform a normal restart.

PLED (System Power LED):
Connect to the power status indicator on the chassis front panel. The LED is on when
the system is operating. The LED keeps blinking when the system is in S1/S3 sleep
state. The LED is off when the system is in S4 sleep state or powered off (S5).

HDLED (Hard Drive Activity LED):
Connect to the hard drive activity LED on the chassis front panel. The LED is on
when the hard drive is reading or writing data.

The front panel design may differ by chassis. A front panel module mainly consists
of power switch, reset switch, power LED, hard drive activity LED, speaker and etc.
When connecting your chassis front panel module to this header, make sure the wire

assignments and the pin assignments are matched correctly.

Chassis Speaker Header
(4-pin SPEAKERI)
(see p.1, No. 16)

SPEAKER
DUMMY
DUMMY-

+5V.
1

Please connect the chassis

speaker to this header.

Chassis/Water Pump Fan
Connector

(4-pin CHA_FAN1/WP)
(see p.1, No. 3)

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

_ W

This motherboard
provides a 4-Pin water
cooling chassis fan
connector. If you plan to
connect a 3-Pin chassis
water cooler fan, please

connect it to Pin 1-3.

Chassis Fan Connector
(4-pin CHA_FAN2)
(see p.1, No. 18)

4321

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
+12V
GND

Please connect fan cables
to the fan connector and
match the black wire to

the ground pin.
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CPU Fan Connector FAN_sPeeED_conTroL O ]« This motherboard pro-
(4-pin CPU_FANT1) FAN:?;fED*g Z vides a 4-Pin CPU fan
(see p.1, No. 2) GND lo| |+ (Quiet Fan) connector.
If you plan to connect a
3-Pin CPU fan, please
connect it to Pin 1-3.
ATX Power Connector This motherboard pro-
(24-pin ATXPWRI) vides a 24-pin ATX power
(see p.1, No. 6) connector.
ATX 12V Power 8 5 This motherboard
Connector Uty provides a 8-pin ATX 12V
(8-pin ATX12V1) 4 DUUD1 power connector. To use a
(see p.1,No. 1) 4-pin ATX power supply,
please plug it along Pin 1
and Pin 5.
*Warning: Please make
sure that the power cable
connected is for the CPU
and not the graphics
card. Do not plug the
PCle power cable to this
connector.
RGB LED Header } RGB header is used to connect
(4-pin RGB_LED1) 12VG R B RGB LED extension cable which
(see p.1, No. 4) allows users to choose from vari-
ous LED lighting effects.

Caution: Never install the RGB
LED cable in the wrong orienta-
tion; otherwise, the cable may
be damaged.

* Please refer to page 32 for
further instructions on this
header.

25
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Addressable LED Header
(3-pin ADDR_LED1)
(see p.1, No. 7)

GND

DO_ADDR
vouT

This header is used to connect
Addressable LED extension cable
which allows users to choose
from various LED lighting
effects.

Caution: Never install the
Addressable LED cable in the
wrong orientation; otherwise,
the cable may be damaged.

* Please refer to page 33 for
further instructions on this
header.
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2.7 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide (M2_1
and M2_2)

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPClIe and mSATA. The Ultra M.2
Socket (M2_1) supports M Key type 2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI
Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s). The Ultra M.2 Socket (M2_2) supports M Key
type 2280 M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s).

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1
ﬂ Prepare a M.2_SSD (NGFF) module
and the screw.
2
/ ) j  Step
Depending on the PCB type and
length of your M.2_SSD (NGFF)
module, find the corresponding nut

location to be used.

A
Nut Location A
PCB Length 8cm

Module Type Type2280

27
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Step 3

Before installing a M.2 (NGFF) SSD
module, please loosen the screws to
remove the M.2 heatsink.

*Please remove the protective films
on the bottom side of the M.2
heatsink before you install a M.2
SSD module.

Step 4

Align and gently insert the M.2
(NGFF) SSD module into the M.2
slot. Please be aware that the M.2
(NGFF) SSD module only fits in one

orientation.

Step 5

Tighten the screw with a screwdriver
to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw

as this might damage the module.
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M.2_SSD (NGFF) Module Support List (M2_1)

ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
Apacer
Corsair
Crucial
Crucial
Intel
Intel
Intel
Kingston
Kingston
Kingston
0Cz
PATRIOT
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
SanDisk
SanDisk
Team
Team
Team
Team

SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
SATA3
SATA3
SATA3
PCle3 x4
PCle3 x4
SATA3
PCle3 x4
PCle2 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle
PCle
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle x4
PCle
PCle
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3

AXNS330E-32GM-B
AXNS381E-128GM-B
AXNS381E-256GM-B
ASUS00NS38-256GT-C
ASUS00NS38-512GT-C
ASX7000NP-128GT-C
ASX8000NP-256GM-C
ASX7000NP-256GT-C
ASX8000NP-512GM-C
ASX7000NP-512GT-C
AP240GZ280
CSSD-F240GBMP500
CT120M500SSD4
CT240M500SSD4

Intel SSDSCKGW080A401/80G
SSDPEKKF256G7
SSDPEKKF512G7

SM2280S3

SKC1000/480G

SH228053/480G

RVD400 -M2280-512G (NVME)
PH240GPM280SSDR NVME
PX-128M8PeG

PX-1TM8PeG

PX-256M8PeG

PX-512M8PeG

PX-G256M6e

PX-G512M6e

SM961 MZVPW128HEGM (NVM)
PM961 MZVLW128HEGR (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250) (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250BW) (NVME)
SM951 (NVME)

SM951 (MZHPV256HDGL)
SM951 (MZHPV512HDGL)
SM951 (NVME)

XP941-512G (MZHPU512HCGL)
SD6PP4AM-128G

SD6PPAM-256G
TM4PS4128GMC105
TM4PS4256GMC105
TMS8PS4128GMC105
TM8PS4256GMC105
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TEAM
TEAM
Transcend
Transcend
Transcend
V-Color
V-Color
V-Color
V-Color
WD

WD

WD

WD

PCle3 x4
PCle3 x4
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
SATA3
PClIe3 x4
PCle3 x4

TM8FP2240G0C101
TM8FP2480GC110
TS256GMTS400

TS512GMTS600

TS512GMTS800
VLM100-120G-2280B-RD
VLM100-240G-2280RGB
VSM100-240G-2280
VLM100-240G-2280B-RD
WDS100T1B0B-00AS40
WDS240G1G0B-00RC30
WDS256G1X0C-00ENX0 (NVME)
WDS512G1X0C-00ENX0 (NVME)

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website for

details: http://www.asrock.com
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M.2_SSD (NGFF) Module Support List (M2_2)

ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
ADATA
Apacer
Corsair
Intel
Intel
Kingston
Kingston
0oCz
PATRIOT
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Plextor
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
SanDisk
SanDisk
TEAM
TEAM
WD

WD

PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle2 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle
PCle
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle x4
PCle
PCle
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4
PCle3 x4

ASX7000NP-128GT-C
ASX8000NP-256GM-C
ASX7000NP-256GT-C
ASX8000NP-512GM-C
ASX7000NP-512GT-C
AP240GZ280
CSSD-F240GBMP500
SSDPEKKF256G7
SSDPEKKF512G7

SKC1000/480G

SH228053/480G

RVD400 -M2280-512G (NVME)
PH240GPM280SSDR NVME
PX-128M8PeG

PX-1TM8PeG

PX-256M8PeG

PX-512M8PeG

PX-G256M6e

PX-G512M6e

SM961 MZVPW128HEGM (NVM)
PM961 MZVLW128HEGR (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250) (NVME)
960 EVO (MZ-V6E250BW) (NVME)
SM951 (NVME)

SM951 (MZHPV256HDGL)
SM951 (MZHPV512HDGL)

SM951 (NVME)

XP941-512G (MZHPU512HCGL)
SD6PP4M-128G

SD6PP4M-256G
TM8FP2240G0C101
TMS8FP2480GC110
WDS256G1X0C-00ENX0 (NVME)
WDS512G1X0C-00ENX0 (NVME)

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website for

details: http://www.asrock.com
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2.8 ASRock Polychrome SYNC

ASRock Polychrome SYNC is a lighting control utility specifically designed for unique indi-
viduals with sophisticated tastes to build their own stylish colorful lighting system. Simply by

connecting the LED strip, you can customize various lighting schemes and patterns, including

Static, Breathing, Strobe, Cycling, Music, Wave and more.

Connecting the LED Strip

Connect your RGB LED strips to the RGB LED Header (RGB_LED1) on the motherboard.

RGB_LED1
Ll

1

;

ey EEFEEEEEEHH

Em

=l =
w (=1 =

B

. Never install the RGB LED cable in the wrong orientation; otherwise, the cable
may be damaged.

. Before installing or removing your RGB LED cable, please power off your system
and unplug the power cord from the power supply. Failure to do so may cause dam-
ages to motherboard components.

>

N

. Please note that the RGB LED strips do not come with the package.
. The RGB LED header supports standard 5050 RGB LED strip (12V/G/R/B), with a
maximum power rating of 3A (12V) and length within 2 meters.

X
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Connecting the Addressable RGB LED Stri

Connect your Addressable RGB LED strips to the Addressable LED Header (ADDR_LED1) on
the motherboard.

~—
A\

g ADDR_LED1

GND

S

> DO_ADDR

[||E| mm vout

A 1. Never install the RGB LED cable in the wrong orientation; otherwise, the cable
may be damaged.
2. Before installing or removing your RGB LED cable, please power off your system
and unplug the power cord from the power supply. Failure to do so may cause dam-
ages to motherboard components.

1. Please note that the RGB LED strips do not come with the package.
2. The RGB LED header supports WS2812B addressable RGB LED strip (5V/Data/
GND), with a maximum power rating of 3A (5V) and length within 2 meters.
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ASRock Polychrome SYNC Utility

Now you can adjust the RGB LED color through the ASRock Polychrome SYNC Utility.
Download this utility from the ASRock Live Update & APP Shop and start coloring your

PC style your way!
Drag the tab to customize your
preference.
Toggle on/off the
LED Channel: Chipset Heatsink
RGB LED switch

Select a RGB LED light effect

from the drop-down menu.

Static

Sync RGB LED effects

for all LED regions of # Apply Al

the motherboard
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1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich fiir das H470M-ITX/ac von ASRock entschieden haben - ein
zuverlédssiges Motherboard, das konsequent unter der strengen Qualitatskontrolle von
ASRock hergestellt wurde. Es liefert ausgezeichnete Leistung mit robustem Design, das
ASRock Streben nach Qualitdt und Bestandigkeit erfillt.

werden konnen, kann der Inhalt dieser Dokumentation ohne Ankiindigung gedndert

Da die technischen Daten des Motherboards sowie die BIOS-Software aktualisiert
t werden. Falls diese Dokumentation irgendwelchen Anderungen unterliegt, wird die

aktualisierte Version ohne weitere Hinweise auf der ASRock-Webseite zur Verfiigung
gestellt. Sollten Sie technische Hilfe in Bezug auf dieses Motherboard bendtigen, erhalten
Sie auf unserer Webseite spezifischen Informationen iiber das von Ihnen verwendete
Modell. Auch finden Sie eine aktuelle Liste unterstiitzter VGA-Karten und Prozessoren
auf der ASRock-Webseite. ASRock-Webseite http://www.asrock.com.

1.1 Lieferumfang

e ASRock H470M-ITX/ac — Motherboard (Mini-ITX-Formfaktor)
¢ ASRock H470M-ITX/ac - Schnellinstallationsanleitung

* ASRock H470M-ITX/ac - Unterstiitzungs-CD

o 2x Serial-ATA- (SATA) Datenkabel (optional)

¢ 1x E/A-Blendenabschirmung

¢ 2 x ASRock-WiFi-2,4/5-GHz-Antennen (optional)

e 2 x Schrauben fiir M.2-Sockel (optional)
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1.2 Technische Daten

Plattform

Prozessor

Chipsatz

Speicher

Erweiterung-
ssteckplatz

* Weitere Informationen finden Sie in der Speicherkompatibilitatsliste

Mini-ITX-Formfaktor

Unterstiitzt Intel® Core™-Prozessoren (Sockel 1200) der 10"
Generation

Digi Power design

8-Leistungsphasendesign

Unterstiitzt Intel” Turbo Boost 3.0-Technologie

Intel® H470

Dualkanal-DDR4-Speichertechnologie

2 x DDR4-DIMM-Steckplitze

Unterstiitzt DDR4 2933/2800/2666/2400/2133 non-ECC,
ungepufferter Speicher

auf der ASRock-Webseite. (http://www.asrock.com/)

* Core™ (19/i7) support DDR4 up to 2933; Core™ (i5/i3), Pentium®

and Celeron® support DDR4 up to 2666.

Unterstiitzt ECC-UDIMM-Speichermodule (Betrieb im non-ECC-

Modus)

Systemspeicher, max. Kapazitit: 64GB

Unterstiitzt Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
15-p-Goldkontakt in DIMM-Steckplatze

1 x PCI-Express 3.0-x16-Steckplatz (PCIE1: x16-Modus)

* Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte

1 x vertikaler M.2-Sockel (Key E) mit dem mitgelieferten
802.11ac-WLAN-Modul(an den riickseitigen I/O)
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Grafikkarte o Integrierte Intel* UHD Graphics-Visualisierung und VGA-
Ausginge konnen nur mit Prozessoren unterstiitzt werden, die
GPU-integriert sind.

¢ Hardware-beschleunigende Codecs: AVC/H.264, HEVC/H.265
8 bit, HEVC/H.265 10 bit, VP8, VP9 8 bit, VP9 10 bit, MPEG2,
MJPEG, VC-1
* VP9 10 Bit und VC-1 dienen nur der Dekodierung.
* VP8- und VP9-Enkodierugn werden von Windows-
Betriebssystemen nicht unterstiitzt.
¢ Grafik, Medien und Rechenleistung: Microsoft DirectX 12,
OpenGL 4.5, Intel® Built In Visuals, Intel® Quick Sync Video,
Hybrid- / umschaltbare Grafikkarte, OpenCL 2.1
¢ Display & Content Security: Rec. 2020 (breiter Farbraum),
Microsoft PlayReady 3.0, Intel® SGX-Inhaltsschutz, UHD/HDR
Blu-ray Disc
¢ Dualer Grafikkartenausgang:Unterstiitzt HDMI- und
DisplayPort 1.4-Ports durch unabhéngige Monitor-Controller
¢ Unterstiitzt HDMI 1.4 mit maximaler Auflosung von 4K x 2K
(4096 x 2160) bei 30Hz
¢ Unterstiitzt DisplayPort 1.4 mit maximaler Auflésung von
4K x 2K (4096 x 2304) bei 60 Hz
¢ Unterstiitzt Auto-Lippensynchronizitit, hohe Farbtiefe (12 bpc),
xvYCC und HBR (Audio mit hoher Bitrate) mit HDMI 1.4-Port
(konformer HDMI-Monitor erforderlich)
¢ Unterstiitzt HDCP 2.3 mit HDMI 1.4- und DisplayPort 1.4-Ports
¢ Unterstiitzt 4K-Ultra-HD- (UHD) Wiedergabe mit HDMI 1.4-
und DisplayPort-1.4-Ports

Audio e 7.1-Kanal-HD-Audio mit Inhaltsschutz (Realtek ALC1200-
Audiocodec)
o Erstklassige Blu-ray-Audiounterstiitzung
e Unterstiitzt Uberspannungsschutz
¢ PCB-isolierte Abschirmung
e Individuelle PCB-Layer fiir rechten/linken Audiokanal
¢ Nahimic Audio
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LAN

Wireless
LAN

Riickblende,
E/A

1 x 2,5-Gigabit-LAN 10/100/1000/2500 Mb/s (Dragon
RTL8125BG):

Unterstiitzt Dragon 2,5G LAN-Software

- Intelligente Bandbreitensteuerung mit automatischer
Anpassung

- Visuell ansprechende Benutzeroberfliche

- Visuelle Netzwerknutzungsstatistiken

- Optimierte Standardeinstellung fiir Spiel-, Browser- und
Streaming-Modi

- Nutzerangepasste Prioritdtssteuerung

Unterstiitzt Wake-On-LAN

Unterstiitzt Schutz gegen Blitzschlag/elektrostatische Entladung

Unterstiitzt energieeffizientes Ethernet 802.3az

Unterstiitzt PXE

1 x Gigabit-LAN 10/100/1000 Mb/s (Intel®° 1219V):

Unterstiitzt Wake-On-LAN

Unterstiitzt Schutz gegen Blitzschlag/elektrostatische Entladung
Unterstiitzt energieeffizientes Ethernet 802.3az

Unterstiitzt PXE

Intel®-802.11ac-WLAN-Modul

Unterstiitzt IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Unterstiitzt Dualband (2,4/5 GHz)

Unterstiitzt drahtlose Hochgeschwindigkeitsverbindungen bis
433 Mb/s

Unterstiitzt Bluetooth 4.2 / 3.0 + High-Speed, Klasse IT

2 x Antennenanschluss

1 x PS/2-Maus-/Tastaturanschluss

1 x HDMI-Port

1 x DisplayPort 1.4

2 x USB-2.0-Ports (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische
Entladung)

4 x USB 3.2-Gen2-Typ-A-Ports (10 Gb/s) (unterstiitzt Schutz
gegen elektrostatische Entladung)

1 x USB-3.2 Genl1-Typ-A-Port (unterstiitzt Schutz gegen
elektrostatische Entladung)

1 x USB-3.2 Gen1-Typ-C-Port (unterstiitzt Schutz gegen
elektrostatische Entladung)

2 x RJ-45-LAN-Port mit LED (Aktivitit/Verbindung-LED und
Geschwindigkeit-LED)

HD-Audioanschliisse: Line-in / Vorderer Lautsprecher / Mikrofon
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Speicher

Anschluss

BIOS-
Funktion

** Unterstitzt Intel® Optane

4 x SATA-III-6,0-Gb/s-Abschluss, unterstiitzt RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 17),
NCQ, AHCI und Hot-Plugging*

1 x Ultra-M.2-Sockel (M2_1), unterstiitzt M-Key-Typ-2280-M.2-
SATA-III-6,0-Gb/s-Modul und M.2-PCI-Express-Modul bis
Gen3 x 4 (32 Gb/s)**

1 x Ultra-M.2-Sockel (M2_2), unterstiitzt M-Key-Typ-2280-M.2-
PCI-Express-Modul bis Gen3 x 4 (32 Gb/s)**

"™_Technologie

** Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte
** Unterstiitzt ASRock U.2-Kit

1 x RGB-LED-Stiftleiste

* Unterstiitzt insgesamt bis zu 12 V/3 A, 36-W-LED-Streifen

1 x Adressierbare-LED-Stiftleiste

* Unterstiitzen insgesamt bis zu 5 V/3 A, 15-W-LED-Streifen

1 x CPU-Lifteranschluss (4-polig)

* Der CPU-Liifteranschluss unterstiitzt einen CPU-Liifter mit einer

maximalen Liifterleistung von 1 A (12 W).

1 x Gehduseliifteranschluss (4-polig)

* Der Gehauseliifteranschluss unterstiitzt einen Gehauseliifter mit

einer maximalen Liifterleistung von 1 A (12 W).

1 x Anschluss Gehduse/Wasserpumpenliifter (4-polig) (intelligente
Liftergeschwindigkeitssteuerung)

* Der Gehiduse-/Wasserpumpenliifter unterstiitzt einen

Wasserkiihlerliifter mit einer maximalen Liifterleistung von 2 A (24 W).
* CHA_FAN1/WP konnen automatisch erkennen, ob ein 3- oder

4-poliger Liifter verwendet wird.

1 x 24-poliger ATX-Netzanschluss

1 x 8-poliger 12-V-Netzanschluss

1 x Audioanschluss an Frontblende

1 x USB 2.0-Stiftleiste (unterstiitzt zwei USB 2.0-Ports) (unterstiitzt
Schutz gegen elektrostatische Entladung)

1 x USB 3.2 Genl-Stiftleiste (unterstiitzt zwei USB 3.2 Gen1-Ports)
(unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)

AMI-UEFI-Legal-BIOS mit Unterstiitzung mehrsprachiger
grafischer Benutzerschnittstellen

ACPI 6.0-konforme Aufweckereignisse

SMBIOS 2.7-Unterstiitzung

CPU, DRAM, PCH 1,05V, VCCIO, VCCSA

Mehrfachspannungsanpassung
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Hardware- ¢ Temperaturerkennung: CPU-, Gehduse-, Gehéuse-/
iiberwachung Wasserpumpen-Liifter
¢ Liftertachometer: CPU-, Gehduse-, Gehduse-/Wasserpumpen-
Lufter
¢ Lautloser Liifter (automatische Anpassung der
Gehduseliiftergeschwindigkeit durch CPU-Temperatur): CPU-,
Gehduse-, Gehéduse-/Wasserpumpen-Liifter
* Mehrfachgeschwindigkeitssteuerung: CPU-, Gehause-, Gehéuse-/
Wasserpumpen-Liifter

¢ Spannungsiiberwachung: +12V, +5V, +3,3 V, CPU Vcore

Betriebs- Microsoft® Windows® 10, 64 Bit

system

Zertifizier- e FCC,CE

ungen ¢ ErP/EuP ready (ErP/EuP ready-Netzteil erforderlich)

* Detaillierte Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: http://www.asrock.com

Einstellungen, die Anwendung der Untied Overclocking Technology oder die Nutzung
von Ubertaktungswerkzeugen von Drittanbietern zihlen, bestimmte Risiken verbunden
sind. Eine Ubertaktung kann sich auf die Stabilitit Ihres Systems auswirken und sogar
Komponenten und Gerite Ihres Systems beschddigen. Sie sollte auf eigene Gefahr und
eigene Kosten durchgefiihrt werden. Wir iibernehmen keine Verantwortung fiir magliche
Schiden, die durch eine Ubertuktung verursacht wurden.

f Bitte beachten Sie, dass mit einer Ubertaktung, zu der die Anpassung von BIOS-
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1.3 Jumpereinstellung

Die Abbildung zeigt, wie die Jumper eingestellt werden. Wenn die Jumper-Kappe auf den
Kontakten angebracht ist, ist der Jumper , kurzgeschlossen®. Wenn keine Jumper-Kappe auf

den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,offen®

W W

Short Open

CMOS-l6schen-Jumper
(CLRMOS1)

2-poli
(siehe S. 1, Nr. 15) poliger Jumper

CLRMOSI erméglicht Thnen die Loschung der Daten im CMOS. Zum Léschen und
Riicksetzen der Systemparameter auf die Standardeinrichtung schalten Sie den Computer
bitte ab und ziehen das Netzkabel aus der Steckdose. Warten Sie 15 Sekunde, schlieffen

Sie dann die Kontakte an CLRMOSI 5 Sekunden lang mit einer Jumper-Kappe kurz.
Loschen Sie den CMOS jedoch nicht direkt nach der BIOS-Aktualisierung. Falls Sie den
CMOS direkt nach Abschluss der BIOS-Aktualisierung 16schen miissen, starten Sie das
System zunéchst; fahren Sie es dann vor der CMOS-Loschung herunter. Bitte beachten Sie,
dass Kennwort, Datum, Zeit und Benutzerstandardprofil nur geloscht werden, wenn die
CMOS-Batterie entfernt wird. Bitte denken Sie daran, die Jumper-Kappe nach der CMOS-
Loschung zu entfernen.
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1.4 Integrierte Stiftleisten und Anschlisse

Integrierte Stiftleisten und Anschliisse sind KEINE Jumper. Bringen Sie KEINE Jumper-Kappen
an diesen Stiftleisten und Anschliissen an. Durch Anbringen von Jumper-Kappen an diesen
Stiftleisten und Anschliissen kinnen Sie das Motherboard dauerhaft beschddigen.

Systemblende-Stiftleiste O} eno Verbinden Sie Netzschalter,
(9-polig, PANEL1) GND1O|Of RESET#  Reset-Taste und
iche S. 1, Nr. 1 PWERBTN# 1O|Of GND .
(siehe S. 1, Nr. 13) pLED- OO HOLED- Systemstatusanzeige am
pLED+ JO|O} HoLep+  Gehduse entsprechend der

1 nachstehenden Pinbelegung
mit dieser Stiftleiste. Beachten
Sie vor Anschlielen der Kabel
die positiven und negativen
Kontakte.

PWRBTN (Ein-/Austaste):
Mit der Ein-/Austaste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Sie konnen die
Abschaltung Ihres Systems iiber die Ein-/Austaste konfigurieren.

RESET (Reset-Taste):

Mit der Reset-Taste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Starten Sie den
Computer iiber die Reset-Taste neu, wenn er abstiirzt oder sich nicht normal neu starten
laisst.

PLED (Systembetriebs-LED):

Mit der Betriebsstatt ige an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED
leuchtet, wenn das System liuft. Die LED blinkt, wenn sich das System im S1/S3-
Ruhezustand befindet. Die LED ist aus, wenn sich das System im S4-Ruhezustand
befindet oder ausgeschaltet ist (S5).

HDLED (Festplattenaktivitits-LED):
Mit der Festplattenaktivitits-LED an der Frontblende des Gehdiuses verbinden. Die LED
leuchtet, wenn die Festplatte Daten liest oder schreibt.

Das Design der Frontblende kann je nach Gehduse variieren. Ein Frontblendenmodul
besteht hauptsichlich aus Ein-/Austaste, Reset-Taste, Betrieb-LED, Festplattenaktivitit-
LED, Lautsprecher etc. Stellen Sie beim AnschliefSen Ihres Frontblendenmoduls an diese
Stiftleiste sicher, dass Kabel- und Pinbelegung richtig abgestimmt sind.




Serial-ATA-III-Anschliisse
(SATA3_0:

siehe S. 1, Nr. 10)
(SATA3_1:

sieche S. 1, Nr. 9)
(SATA3_2:

siehe S. 1, Nr. 12)
(SATA3_3:

siehe S. 1, Nr. 11)

SATA3 3 SATA3_1
] [———
[——1 [—I
SATA3 2 SATA3 0

Diese vier SATA-III-Anschliisse
unterstiitzen SATA-Datenkabel
fiir interne Speichergerite mit
einer Dateniibertragungsgeschwi
ndigkeit bis 6,0 Gb/s.

USB 2.0-Stiftleiste
(9-polig, USB_34)
(siehe S. 1, Nr. 14)

DUMMY
GND! GND
P+ P+
P- P-
USB_PWR USB_PWR
1

Es gibt eine USB-2.0-Stiftleiste an
diesem Motherboard. Diese
USB 2.0-Stiftleiste unterstiitzt

zwei Ports.

USB 3.2 Genl-Stiftleiste
(19-polig, USB3_34)
(siehe S. 1, Nr. 8)

Vbus
Vbus. IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1

Es gibt eine Stiftleiste an diesem
Motherboard. Diese USB-3.2-
Genl-Stiftleiste kann zwei Ports

unterstiitzen.

Audiostiftleiste
(Frontblende)

(9-polig, HD_AUDIO1)
(siehe S. 1, Nr. 17)

GND
PRESENCE#
MIC_RET

Diese Stiftleiste dient dem
Anschlielen von Audiogeriten an
der Frontblende.

H470M-ITX/ac
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PWRBTN (Ein-/Austaste):
Mit der Ein-/Austaste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Sie kinnen die
Abschaltung Thres Systems iiber die Ein-/Austaste konfigurieren.

RESET (Reset-Taste):

Mit der Reset-Taste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Starten Sie den
Computer iiber die Reset-Taste neu, wenn er abstiirzt oder sich nicht normal neu starten
ldisst.

PLED (Systembetriebs-LED):

Mit der Betriebsstatusanzeige an der Frontblende des Gehdiuses verbinden. Die LED
leuchtet, wenn das System liuft. Die LED blinkt, wenn sich das System im S1/S3-
Ruhezustand befindet. Die LED ist aus, wenn sich das System im S4-Ruhezustand
befindet oder ausgeschaltet ist (S5).

HDLED (Festplattenaktivitiits-LED):
Mit der Festplattenaktivitits-LED an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED
leuchtet, wenn die Festplatte Daten liest oder schreibt.

Das Design der Frontblende kann je nach Gehdiuse variieren. Ein Frontblendenmodul
besteht hauptsdichlich aus Ein-/Austaste, Reset-Taste, Betrieb-LED, Festplattenaktivitt-
LED, Lautsprecher etc. Stellen Sie beim Anschlieflen Ihres Frontblendenmoduls an diese

Stiftleiste sicher, dass Kabel- und Pinbelegung richtig abgestimmt sind.

Gehauselauts-
precherstiftleiste
(4-polig, SPEAKER1)
(siehe S. 1, Nr. 16)

SPEAKER
DUMMY
DUMMY-

+5V:

Bitte verbinden Sie den
Gehéuselautsprecher mit dieser
Stiftleiste.

Gehduse-/Wasserpumpen-

Dieses Motherboard bietet

FAN_SPEED_CONTROL—1O 4
Liifteranschlusse CHFA X;f\%f:izz:g 3 einen 4-poligen Wasserkiihlung-
(4-polig, CHA_FAN1/WP) 0O H ! Gehiuselifteranschluss. Falls
(siehe S. 1, Nr. 3) Sie einen 3-poligen Gehéuse-
Wasserkiihlerliifter anschlieflen
mochten, verbinden Sie ihn bitte
mit Kontakt 1 bis 3.
Gehauseliifteranschluss 4321 Bitte verbinden Sie das Liifterkabel

(4-polig, CHA_FAN2)
(siehe S. 1, Nr. 18)

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
+12V
GND

mit dem Liifteranschluss; der
schwarze Draht gehort zum
Erdungskontakt.
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CPU-Lifteranschluss Fan_speED_conTroL J 5 ]« Dieses Motherboard bietet einen

(4-polig, CPU_FANT1) FANfsz\fEng > 4-poligen CPU-Lifteranschluss
+1

(siehe S. 1, Nr. 2) GND Lo ||+ (lautloser Liifter). Falls Sie einen

3-poligen CPU-Liifter anschlieflen
mochten, verbinden Sie ihn bitte
mit Kontakt 1 bis 3.

ATX-Netzanschluss
(24-polig, ATXPWRI1)
(siehe S. 1, Nr. 6)

Dieses Motherboard bietet einen
24-poligen ATX-Netzanschluss.

ATX-12-V-Netzanschluss 8 5 Dieses Motherboard bietet
(8-polig, ATX12V1) Uod einen 8-poligen ATX-12-V-
(siehe S. 1, Nr. 1) . DUUD1 Netzanschluss. Bitte schlieflen Sie

es zur Nutzung eines 4-poligen
ATX-Netzteils entlang Kontakt 1
und Kontakt 5 an.

*Warnung: Bitte stellen Sie
sicher, dass das Stromkabel
der CPU und nicht das der
Grafikkarte angeschlossen

ist. Schlielen Sie das PCle-
Stromkabel nicht an diesen

Anschluss an.

RGB-LED-Stiftleiste ; RGB-Stiftleiste dient dem
(4-polig, RGB_LED1) 12VG R B Anschlieflen eines RGB-LED-
(siehe S. 1, Nr. 4) Erweiterungskabels, das dem

Nutzer die Auswahl zwischen
verschiedenen LED-Lichteffekten
ermoglicht.

Achtung: Installieren Sie das
RGB-LED-Kabel niemals falsch
herum; andernfalls konnte das
Kabel beschédigt werden.
*Weitere Anweisungen zu dieser
Stiftleiste finden Sie auf Seite 32.
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Adressierbare-LED- GND
Stiftleiste
(3-polig, ADDR_LEDI) PO-ADDR

VouT
(siehe S. 1, Nr. 7) 1

Diese Stiftleiste dient der
Verbindung des Adressierbare-
LED-Verldngerungskabels, womit
Nutzer zwischen verschiedenen
LED-Lichteffekten wihlen
konnen.

Achtung: Installieren Sie

das Adressierbare-LED-

Kabel niemals falsch herum;
andernfalls konnte das Kabel
beschiadigt werden.

*Weitere Anweisungen zu dieser
Stiftleiste finden Sie auf Seite 33.



H470M-ITX/ac

1 Introduction

Nous vous remercions d’avoir acheté cette carte mére ASRock H470M-1TX/ac, une carte
meére fiable fabriquée conformément au contréle de qualité rigoureux et constant appliqué
par ASRock. Fidéle a son engagement de qualité et de durabilité, ASRock vous garantit une

carte mére de conception robuste aux performances élevées.

contenu de ce document est soumis a modification sans préavis. En cas de modifications
du présent document, la version mise a jour sera disponible sur le site Internet ASRock
sans notification préalable. Si vous avez besoin d’une assistance technique pour votre
carte mére, veuillez visiter notre site Internet pour plus de détails sur le modéle que
vous utilisez. La liste la plus récente des cartes VGA et des processeurs pris en charge est
également disponible sur le site Internet de ASRock. Site Internet ASRock
http://www.asrock.com.

Q Les spécifications de la carte mére et du logiciel BIOS pouvant étre mises d jour, le

1.1 Contenu de I'emballage

e Carte meére ASRock H470M-ITX/ac (facteur de forme Mini-ITX)
¢ Guide d’installation rapide ASRock H470M-I1TX/ac

e CD dassistance ASRock H470M-I1TX/ac

e 2 x cables de données Serial ATA (SATA) (Optionnel)

¢ 1 x panneau de protection E/S

e 2 xantenne Wi-Fi 2,4/5 GHz ASRock (Optionnel)

e 2 x vis pour sockets M.2 (Optionnel)
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1.2 Spécifications

Plateforme

Processeur

Chipset

Mémoire

Fente

d’expansion

Facteur de forme Mini-ITX

Prend en charge les processeurs 10™™ génération Intel® Core™
(socket 1200)

Digi Power design

Alimentation a 8 phases

Prend en charge la technologie Intel® Turbo Boost 3.0

Intel® H470

Technologie mémoire double canal DDR4

2 x fentes DIMM DDR4

Prend en charge les mémoires sans tampon non ECC DDR4
2933/2800/2666/2400/2133

* Veuillez consulter la liste de prise en charge des mémoires sur le

site Web d'ASRock pour de plus amples informations.

(http://www.asrock.com/)
* Core™ (i9/i7) prend en charge DDR4 jusqu'a 2933; Core™ (i5/i3),
Pentium® et Celeron® prend en charge DDR4 jusqu'a 2666.

Prend en charge les modules mémoire UDIMM ECC (fonctionne
en mode non-ECC)

Capacité max. de la mémoire systéeme : 64Go

Prend en charge Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
Contacts dorés 15y sur fentes DIMM

1 x fente PCI Express 3.0 x 16 (PCIEL : mode x16)

* Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage
e 1 xsocket M.2 vertical (touche E) avec le module Wi-Fi 802.11ac

fourni (sur I'E/S arriére)
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Graphiques

Audio

La technologie Intel® UHD Graphics Built-in Visuals et les sorties
VGA sont uniquement prises en charge par les processeurs
intégrant un contréleur graphique.

Codecs d’accélération matérielle : AVC/H.264, HEVC/H.265 8bit,
HEVC/H.265 10bit, VP8, VP9 8bit, VP9 10bit, MPEG 2, MJPEG,
VC-1

* VP9 10 bits et VC-1 sont uniquement destinés au décodage.

* Tencodage VP8 et VP9 nest pas pris en charge par le systéme

exploitation Windows.

Graphismes, multimédia et calcul : Microsoft DirectX 12,
OpenGL 4.5, Intel® Built In Visuals, Intel® Quick Sync Video,
Hybrid Graphics / Basculement des graphismes, OpenCL 2.1
Affichage et sécurité du contenu : Rec. 2020 (large gamme de
couleurs), Microsoft PlayReady 3.0, protection de contenu Intel®
SGX, disque Blu-ray UHD/HDR

Double sortie graphique : Prend en charge les ports HDMI et
DisplayPort 1.4 via controleurs d’affichage indépendants

Prend en charge la technologie HDMI 1.4 avec résolution
maximale de 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz

Prend en charge la technologie DisplayPort 1.4 avec résolution
maximale de 4K x 2K (4096x2304) @ 60 Hz

Prend en charge les technologies Auto Lip Sync, Deep Color
(12bpc), xvYCC et HBR (High Bit Rate Audio) avec port HDMI 1.4
(un écran compatible HDMI est requis)

Prend en charge HDCP 2.3 via ports HDMI 1.4 et DisplayPort 1.4
Prend en charge la lecture 4K Ultra HD (UHD) avec les ports
HDMI 1.4 et DisplayPort 1.4

Audio 7.1 CH HD avec protection du contenu (codec audio
Realtek ALC1200)

Compatible audio Blu-ray Premium

Prend en charge la protection contre les surtensions
Blindage isolant PCB

Couches de PCB individuelles pour canal audio D/G
Audio Nahimic
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Réseau

Réseau
sans-fil

Connectique
du panneau
arriere

50

1x 2,5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mo/s (Dragon RTL-
8125BG)::

Prend en charge le logiciel Dragon 2,5G LAN

- Controle de la bande passante a réglage automatique intelligent

- Interface visuelle conviviale

- Statistiques d'utilisation du réseau visuel

- Paramétrage par défaut optimisé pour les modes Jeu, Navigateur
et Diffusion

- Controle des priorités personnalisé par l'utilisateur

Prend en charge la fonction Wake-On-LAN

Prend en charge la protection contre la foudre/les décharges élec-

trostatiques

Prend en charge la fonction déconomie dénergie Ethernet 802.3az

Prend en charge PXE

1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mo/s (Intel® 1219V) :

Prend en charge la fonction Wake-On-LAN

Prend en charge la protection contre la foudre/les décharges
électrostatiques

Prend en charge la fonction déconomie dénergie Ethernet 802.3az
Prend en charge PXE

Module Wi-Fi 802.11ac Intel”

Prend en charge IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Prend en charge le mode Dual-Band (2,4/5 GHz)

Prend en charge la connexion sans-fil a haute vitesse jusqua
433Mbps

Prend en charge Bluetooth 4.2 / 3.0 + haute vitesse classe II

2 x ports antenne

1 x port souris/clavier PS/2

1 x port HDMI

1 x DisplayPort 1.4

2 x ports USB 2.0 (Protection contre les décharges
électrostatiques)

4 x port USB 3.2 Gen2 type-A (10 Go/s) (Protection contre les
décharges électrostatiques)

1 x port USB 3.2 Genl type A (Protection contre les décharges
électrostatiques)

1 x port USB 3.2 Genl type C (Protection contre les décharges
électrostatiques)

2 x port RJ-45 LAN avec LED (LED ACT/LIEN et LED VITESSE)
Connecteurs jack audio HD : Entrée ligne / haut-parleur avant /

microphone
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Stockage ¢ 4 x connecteurs SATA3 6,0 Go/s, compatibles RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10, technologies Intel Rapid Storage 17),
NCQ, AHCI et « Hot Plug »*

e 1 xsocket Ultra M.2 (M2_1), prend en charge les modules M.2
SATA3 6,0 Go/s type 2280 touche M et M.2 PCI Express jusqu'a
Gen3 x4 (32 Go/s)**

¢ 1 xsocket Ultra M.2 (M2_2), prend en charge les modules M.2
PCI Express type 2280 touche M jusqu'a Gen3 x4 (32 Go/s)**

** Prend en charge Intel” Optane™ Technology
** Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage
** Prend en charge le kit ASRock U.2

Connecteur ¢ 1xembase LED RVB
* Prend en charge les rubans LED jusqu'a 12 V/3 A, 36 W au total
¢ 1 xembase LED adressable
* Prend en charge les rubans DEL jusqu'a 5V/3 A, 15W au total
¢ 1 x connecteur pour ventilateur de CPU (4 broches)
* Le connecteur pour ventilateur de CPU prend en charge un
ventilateur de CPU d'une puissance maximale de 1 A (12 W).
¢ 1 x connecteur pour ventilateur de chéssis (4 broches)
* Le connecteur pour ventilateur de chassis prend en charge un
ventilateur de chéssis d'une puissance maximale de 1 A (12 W).
e 1 x connecteur pour ventilateur de chéssis /pompe a eau
(4 broches) (controle de vitesse de ventilateur intelligent)
* Le ventilateur de chassis /pompe a eau prend en charge un
ventilateur de refroidisseur d'eau d'une puissance maximale de 2A
(24 W).
* CHA_FAN1/WP peuvent détecter automatiquement si un
ventilateur 3 broches ou 4 broches est utilisé.
¢ 1 x connecteur dalimentation ATX 24 broches
¢ 1 x connecteur d’alimentation 12 V 8 broches
¢ 1 x connecteur audio panneau frontal
¢ 1 x embase USB 2.0 (2 ports USB 2.0 pris en charge) (Protection
contre les décharges électrostatiques)
¢ 1 xembase USB 3.2 Genl (2 ports USB 3.2 Genl pris en charge)
(Protection contre les décharges électrostatiques)

Caractéris- e BIOS UEFI AMI avec prise en charge d’interface graphique
tiques du multilingue
BIOS e Compatible ACPI 6.0 Wake Up Events

¢ Compatible SMBIOS 2.7
* Réglage de la tension CPU, DRAM, PCH 1,05V, VCCIO, VCCSA
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Surveillance e Détection de température : Ventilateurs de CPU, chassis, chassis /

du matériel pompe a eau

Systéme

e Tachymetre de ventilateur : Ventilateurs de CPU, chassis, chéssis /
pompe a eau

¢ Ventilateur silencieux (réglage automatique de la vitesse
du ventilateur du chassis d’apres la température du CPU) :
Ventilateurs de CPU, chéssis, chéssis / pompe a eau

o Controdle simultané des vitesses du ventilateur : Ventilateurs de
CPU, chassis, chéssis / pompe a eau

e Surveillance de la tension d’alimentation : +12V, +5V, +3,3V, CPU

Vcore

Microsoft® Windows® 10 64 bits

d’exploitation

Certifications ¢ FCC,CE

o ErP/EuP Ready (alimentation ErP/EuP ready requise)

* pour des informations détaillées de nos produits, veuillez visiter notre site :http://www.asrock.com

A

Il est important de signaler que loverclocking présente certains risques, incluant des
modifications du BIOS, lapplication dune technologie doverclocking déliée et l'utilisation
doutils doverclocking développés par des tiers. La stabilité de votre systéme peut étre affectée
par ces pratiques, voire provoquer des dommages aux composants et aux périphériques du
systéme. Loverclocking se fait a vos risques et périls. Nous ne pourrons en aucun cas étre
tenus pour responsables des dommages éventuels provoqués par loverclocking.
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1.3 Configuration des cavaliers (jumpers)

Lillustration ci-dessous vous renseigne sur la configuration des cavaliers (jumpers). Lorsque
le capuchon du cavalier est installé sur les broches, le cavalier est « court-circuité ». Si le

capuchon du cavalier nest pas installé sur les broches, le cavalier est « ouvert ».

W W

Short Open

Cavalier Clear CMOS
(CLRMOS1) =

) Cavalier a 2 broches
(voir p.1, No. 15)

CLRMOSI vous permet deffacer les donnés de la CMOS. Pour effacer les parametres du
systéme et rétablir les valeurs par défaut, veuillez éteindre votre ordinateur et débrancher
son cordon d’alimentation. Patientez 15 secondes, puis utilisez un capuchon de cavalier
pour court-circuiter les broches sur CLRMOS1 pendant 5 secondes. Toutefois, neffacez
pas la CMOS immédiatement apres avoir mis a jour le BIOS. Si vous avez besoin deffacer
les données CMOS apres une mise a jour du BIOS, vous devez tout d’abord redémarrer le
systeme, puis [éteindre avant de procéder a leffacement de la CMOS. Veuillez noter que les
parametres mot de passe, date, heure et profil de I'utilisateur seront uniquement effacés en
cas de retrait de la pile de la CMOS. N'oubliez pas de retirer le capuchon du cavalier une
fois les données CMOS effacées.
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1.4 Embases et connecteurs de la carte mere

Les embases et connecteurs situés sur la carte NE SONT PAS des cavaliers. Ne placez JAMAIS
A de capuchons de cavaliers sur ces embases ou connecteurs. Placer un capuchon de cavalier sur

ces embases ou connecteurs endo gera irrémédiabl t votre carte mére.

Embase du panneau O} eno Branchez le bouton de mise
systeme GND1O|OF RESET#  en marche, le bouton de
(PANNEAU1 4 9 broches)  PWERBTN#TOJOFCOND  ginitialisation et le témoin
(voir p.1, No. 13) pPLLEE;,: :8 o :E::EE; détat du systeme présents sur

1 le chéssis sur cette embase en
respectant la configuration des
broches illustrée ci-dessous.
Repérez les broches positive et
négative avant de brancher les
cébles.

pour brancher le bouton dalimentation du panneau frontal du chéssis. Vous pouvez
configurer la facon dont votre systéme doit sarréter a laide du bouton de mise en marche.

Q PWRBTN (bouton dalimentation):

RESET (bouton de réinitialisation):

pour brancher le bouton de réinitialisation du panneau frontal du chdssis. Appuyez
sur le bouton de réinitialisation pour redémarrer lordi en cas de plantage ou de
dysfonctionnement au démarrage.

PLED (LED dalimentation du systéme) :

pour brancher le témoin détat de lalimentation du panneau frontal du chassis. Le LED
est allumé lorsque le systéme fonctionne. Le LED clignote lorsque le systéme se trouve en
mode veille S1/S3. Le LED est éteint lorsque le systéme se trouve en mode veille S4 ou
hors tension (S5).

HDLED (LED dactivité du disque dur) :
pour brancher le témoin LED dactivité du disque dur du panneau frontal du chdssis. Le
LED est allumé lorsque le disque dur lit ou écrit des données.

La conception du panneau frontal peut varier en fonction du chassis. Un module de
panneau frontal est principalement composé d'un bouton de mise en marche, bouton
de réinitialisation, LED dalimentation, LED dactivité du disque dur, haut-parleur etc.
Lorsque vous reliez le module du panneau frontal de votre chdssis sur cette embase,
veillez a parfaitement faire correspondre les fils et les broches.




Connecteurs Serial ATA3
(SATA3_0:

voir p.1, No. 10)
(SATA3_1:

voir p.1, No. 9)
(SATA3_2:

voir p.1, No. 12)
(SATA3_3:

voir p.1, No. 11)

[——1I
SATA3_2 SATA3_0

I—

SATA3_3 SATA3_1

I—1]
[——

Ces quatre connecteurs SATA3
sont compatibles avec les cables de
données SATA pour les appareils
de stockage internes avec un taux
de transfert maximal de 6,0 Go/s.

Embase USB 2.0
(USB_34 a 9 broches)
(voir p.1, No. 14)

DUMMY
GND! GND
P+ P+
P- P-
USB_PWR USB_PWR
1

Cette carte mére comprend un
connecteur USB 2.0. Cette embase
USB 2.0 peut prendre en charge

deux ports.

Embase USB 3.2 Genl
(USB3_34 a 19 broches)
(voir p.1, No. 8)

Vbus
Vbus. IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1

Cette carte mere comprend un
connecteur. Cette embase
USB 3.2 Genl peut prendre en
charge deux ports.

Embase audio du panneau
frontal

(HD_AUDIO1 a9
broches)

(voir p.1, No. 17)

GND
PRESENCE#
MIC_RET

Cette embase sert au branchement
des appareils audio au panneau

audio frontal.

H470M-ITX/ac
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PWRBTN (bouton dalimentation):
pour brancher le bouton dalimentation du panneau frontal du chassis. Vous pouvez
configurer la fagon dont votre systéme doit sarréter a laide du bouton de mise en marche.

RESET (bouton de réinitialisation):

pour brancher le bouton de réinitialisation du panneau frontal du chassis. Appuyez
sur le bouton de réinitialisation pour redémarrer lordinateur en cas de plantage ou de
dysfonctionnement au démarrage.

PLED (LED d‘alimentation du systéme) :

pour brancher le témoin détat de lalimentation du panneau frontal du chassis. Le LED
est allumé lorsque le systéme fonctionne. Le LED clignote lorsque le systéme se trouve en
mode veille S1/S3. Le LED est éteint lorsque le systéme se trouve en mode veille S4 ou
hors tension (S5).

HDLED (LED dactivité du disque dur) :
pour brancher le témoin LED dactivité du disque dur du panneau frontal du chassis. Le

LED est allumé lorsque le disque dur lit ou écrit des données.

La conception du panneau frontal peut varier en fonction du chassis. Un module de
panneau frontal est principalement composé d'un bouton de mise en marche, bouton
de réinitialisation, LED dalimentation, LED dactivité du disque dur, haut-parleur etc.
Lorsque vous reliez le module du panneau frontal de votre chassis sur cette embase,
veillez a parfaitement faire correspondre les fils et les broches.

Embase du haut-parleur
du chéssis

(SPEAKERI a 4 broches)
(voir p.1, No. 16)

SPEAKER
DUMMY
DUMMY-

+5V-

Veuillez brancher le haut-parleur
du chassis sur cette embase.

Connecteurs du FAN_SPEED_CONTROL—G |4 Cette carte meére est dotée d'un
ventilateur de chéssis/ CH:E;fny:EZ[E):g , connecteurs pour ventilateur de
pompe a eau SOTEOS Y hassis 4 refroidissement par eau
(CHA_FAN1/WP a a 4 broches. Si vous envisagez
4 broches) de connecter un ventilateur de
(voir p.1, No. 3) refroidisseur d'eau pour chéssis a
3 broches, veuillez le brancher sur
la Broche 1-3.
Connecteur du ventilateur 4321 Veuillez brancher les cables du
du chéssis ventilateur sur le connecteur du
(CHA_FAN?2 a 4 broches) FAN_SPEED_CONTROL ventilateur, puis reliez le fil noir a
(voir p.1, No. 18) C”A—FAN—SPEEZ I8 la broche de mise a terre.
GND




Connecteur du ventilateur

Cette carte mére est dotée d'un

FAN_SPEED_CONTROL O |4
du processeur FANZTZS EDig 2 connecteur pour ventilateur
(CPU_FANT1 a 4 broches) GND Lo ||+ de processeur (Quiet Fan) a
(voir p.1, No. 2) 4 broches. Si vous envisagez
de connecter un ventilateur de
processeur a 3 broches, veuillez le
brancher sur la broche 1-3.
Connecteur d’alimentation Cette carte mére est dotée d’'un
ATX connecteur d’alimentation ATX a
(ATXPWRI a 24 broches) 24 broches.
(voir p.1, No. 6)
Connecteur d’alimentation 8 — 5 Cette carte mére est dotée d’'un
ATX 12V Utod connecteur d’alimentation ATX
(ATX12V1 a 8 broches) . DUUD1 12V a 8 broches. Pour utiliser une
(voir p.1, No. 1) alimentation ATX a 4 broches,
veuillez effectuer les
branchements sur la Broche 1 et
la Broche 5.
*Avertissement : Veuillez vérifier
que le cable d'alimentation
connecté est pour l'unité
centrale et non pour la carte
graphique. Ne branchez pas le
cable d'alimentation PCle sur ce
connecteur.
Embase LED RVB ] L'embase RVB sert a connecter le
(RGB_LED1 a 4 broches) 12VG R B céable d'extension LED RVB qui

(voir p.1, No. 4)

permet aux utilisateurs de choisir
parmi plusieurs effets lumineux
LED.

Attention : N'installez jamais le
cable LED RVB dans le mauvais
sens ; dans le cas contraire,

le cable peut étre endommagé.
*Veuillez consulter la page 32 pour
des instructions supplémentaires

sur cette embase.

H470M-ITX/ac
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Embase LED adressable GND
(ADDR_LED1 a 3

DO_ADDR
broches) -

VouT
(voir p.1, No. 7) 1

Cette embase sert a connecter un
cable de rallonge LED adressable
permettant aux utilisateurs de
choisir parmi différents effets
lumineux LED.

Attention : N’installez jamais

le cable LED adressable dans

le mauvais sens. Dans le cas
contraire, le cable peut étre
endommagé.

*Veuillez consulter la page 33 pour
des instructions supplémentaires
sur cette embase.
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1 Introduzione

Congratulazioni per 'acquisto della scheda madre ASRock H470M-ITX/ac, una scheda
madre affidabile prodotta secondo i severissimi controlli di qualita ASRock. La scheda
madre offre eccellenti prestazioni con un design robusto che si adatta all'impegno di ASRock

di offrire sempre qualita e durata.

Dato che le specifiche della scheda madre e del software BIOS possono essere aggiornate,

Q il contenuto di questa documentazione sara soggetto a variazioni senza preavviso. Nel
caso di eventuali modifiche della presente documentazione, la versione aggiornata sara
disponibile sul sito Web di ASRock senza ulteriore preavviso. Per il supporto tecnico
correlato a questa scheda madre, visitare il nostro sito Web per informazioni specifiche
relative al modello attualmente in uso. E possibile trovare I'elenco di schede VGA pitt
recenti e di supporto di CPU anche sul sito Web di ASRock. Sito Web di ASRock

http://www.asrock.com.

1.1 Contenuto della confezione

e Scheda madre ASRock H470M-ITX/ac (Form Factor Mini-ITX)
¢ Guida all'installazione rapida di ASRock H470M-1TX/ac

e CD di supporto di ASRock H470M-ITX/ac

e 2 x cavi dati Serial ATA (SATA) (opzionali)

¢ 1x mascherina metallica posteriore I/O

¢ 2 xantenne ASRock WiFi da 2,4/5 GHz (opzionali)

® 2 xviti per Socket M.2 (opzionali)
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1.2 Specifiche

Piattaforma .

CPU o

Chipset .

Memoria .

Fattore di forma Mini-ITX

Supporta processori 10" Generation Intel® Core™ (Socket 1200)
Digi Power design

Potenza a 8 fasi

Supporta la tecnologia Intel® Turbo Boost 3.0

Intel® H470

Tecnologia memoria DDR4 Dual Channel

2 x alloggi DIMM DDR4

Supporta memoria DDR4 2933/2800/2666/2400/2133 non ECC,
senza buffer

* Per maggiori informazioni fare riferimento all'elenco dei supporti

di memoria sul sito di ASRock. (http://www.asrock.com/)
* Core™ (19/17) supporta DDR4 fino a 2933; Core™ (i5/i3), Pentium®
e Celeron®supporta DDR4 fino a 2666.

Alloggio .

Supporta moduli di memoria ECC UDIMM (funziona in
modalita non ECC)

Capacita max. della memoria di sistema: 64GB

Supporto di XMP (Extreme Memory Profile) Intel® 2.0
Contatti doro 15 negli alloggi DIMM

1 x alloggio PCI Express 3.0 x16 (PCIE1: modalita x16)

d’espansione * Supporto di SSD NVMe come disco d’avvio

1 x Socket M.2 verticale (Key E) con il modulo WiFi-802.11ac

fornito (sul pannello I/O posteriore)
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Grafica

Audio

La videografica integrata della scheda video UHD Intel° e le uscite
VGA possono essere supportate soltanto con processori con GPU
integrata.

Codec con accelerazione hardware: AVC/H.264, HEVC/H.265
8-bit, HEVC/H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit, MPEG2,
MJPEG, VC-1

* VP9 10bit e VC-1 servono solo per la decodifica.
* La codifica VP8 e VP9 non é supportata dal sistema operative

Windows.

Grafica, multimedialita e calcolo: Microsoft DirectX 12,

OpenGL 4.5, Grafica integrate Intel®, Sincronizzazione video
Intel® Quick, Grafica ibrida/commutabile, OpenCL 2.1
Visualizzazione e sicurezza dei contenuti: Rec. 2020 (Ampia
gamma di colori), Microsoft PlayReady 3.0, Protezione dei
contenuti Intel® SGX, UHD/HDR Blu-ray Disc

Doppia uscita grafica: supporto di porte HDMI e DisplayPort 1.4
tramite controller display indipendenti

Supporta HDMI 1.4 con risoluzione massima fino a 4K x 2K
(4096 x 2160) a 30Hz

Supporta DisplayPort 1.4 con risoluzione massima fino a 4K x 2K
(4096 x 2304) a 60 Hz

Supporto delle funzioni Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc),
xvYCC e HBR (High Bit Rate Audio) con porta HDMI 1.4

(& necessario un monitor compatibile HDMI)

Supporto HDCP 2.3 con le porte HDMI 1.4 e DisplayPort 1.4
Supporto riproduzione 4K Ultra HD (UHD) sulle porte HDMI 1.4
e DisplayPort 1.4

Audio HD a 7.1 canali con Content Protection (codec audio
Realtek ALC1200)

Supporto audio Blu-ray Premium

Supporta protezione da sovratensione

Schermatura isolata PCB

Layer PCB individuali per canali audio R/L

Nahimic Audio
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LAN

LAN
wireless

1/0 pannello
posteriore

1x 2.5 LAN Gigabit 10/100/1000/2500 Mb/s (Dragon RTL-
8125BG):

Supporto di Dragon 2.5G LAN Software

- Controllo intuitivo di regolazione automatica della larghezza di
bandal

- Interfaccia grafica facile da usare

- Statistiche d'uso della rete

- Impostazioni predefinite ottimizzate per le modalita di Gioco,
Navigazione e Streaming

- Controllo priorita personalizzato dall'utentel

Supporto WOL (Wake-On-LAN)

Supporta protezione da fulmini/scariche elettrostatiche

Supporto Energy Efficient Ethernet 802.3az

Supporto PXE

1 x LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s (Intel® 1219V):

Supporto WOL (Wake-On-LAN)

Supporta protezione da fulmini/scariche elettrostatiche
Supporto Energy Efficient Ethernet 802.3az

Supporto PXE

Modulo Intel® 802.11ac WiFi

Supporta IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Supporta Dual-Band (2,4/5 GHz)

Supporta la connessione wireless ad alta velocita fino a 433 Mbps
Supporto di Bluetooth 4.2 / 3.0 + High speed Classe II

2 x porte antenna

1 x porta mouse/tastiera PS/2

1 x porta HDMI

1 x DisplayPort 1.4

2 x porte USB 2.0 (supporto protezione da scariche elettrostatiche)
4 x Porte USB 3.2 Gen2 di tipo A (10 Gb/s) (Supporto protezione
ESD)

1 x Porta USB 3.2 Genl di tipo A (supporta protezione da scariche
elettrostatiche)

1 x Porta USB 3.2 Genl di tipo C (supporta protezione da scariche
elettrostatiche)

2 x porta RJ-45 LAN con LED (LED ACT/LINK e LED SPEED)
Connettori audio HD: Ingresso linea / altoparlante frontale /

microfono
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Archiviazione

Connettore

Funzionalita
BIOS

e 4 x connettori SATA3 6,0 Gb/s, supportano RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 17),
NCQ, AHCI e Hot Plug*

e 1 xsocket Ultra M.2 (M2_1), supporta il modulo M.2 SATA3
6,0 Gb/s di tipo M Key 2280 ed il modulo M.2 PCI Express fino a
Gen3 x4 (32 Gb/s)**

e 1 xsocket Ultra M.2 (M2_2), supporta il modulo M.2 PCI Express
di tipo M Key 2280 fino a Gen3 x4 (32 Gb/s)**

** Supporta la tecnologia Intel® Optane™

** Supporto di SSD NVMe come disco d’avvio

** Supporta kit ASRock U.2

¢ 1 x collettore LED RGB
* Supporto totale di fino a 12V/3A, 36W strip LED
¢ 1x Header LED indirizzabile
* Supporto totale di strisce LED finoa 5 V/3 A, 15 W
¢ 1 x connettore ventola CPU (4-pin)
* 11 connettore ventola CPU supporta ventole CPU con potenza
massima di1 A (12 W).
¢ 1 x Connettore ventola telaio (4-pin)
* 11 connettore ventola telaio supporta ventole telaio con potenza
massima di1 A (12 W).
¢ 1 x connettore ventola chassis/ventola pompa dell'acqua (4 pin)
(Controllo intelligente della velocita della ventola)
* La ventola Chassis/ventola pompa dell'acqua supporta ventole di
sistemi di raffreddamento ad acqua di potenza massima di 2A (24W).
* CHA_FAN1/WP sono in grado di rilevare se ¢ in uso una ventola a
3 pin 04 a pin.
¢ 1 x connettore alimentazione ATX 24 pin
¢ 1 x connettore alimentazione 12 V 8-pin
¢ 1 x connettore audio pannello frontale
e 1 x connettore USB 2.0 (supporto di 2 porte USB 2.0) (supporto
protezione da scariche elettrostatiche)
¢ 1 x connettore USB 3.2 Genl (supporto di 2 porte USB 3.2 Genl)
(supporto protezione da scariche elettrostatiche)

* AMI UEFI Legal BIOS con interfaccia di supporto multilingue

e Eventi di riattivazione conformi a ACPI 6.0

¢ Supporto di SMBIOS 2.7

¢ Regolazione variabile tensione CPU, DRAM, PCH 1,05V, VCCIO,
VCCSA
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Hardware ¢ Sensore di temperatura: Ventole CPU, chassis, chassis/pompa

Monitor

SO

dellacqua

¢ Tachimetro ventola: Ventole CPU, chassis, chassis/pompa
dellacqua

¢ Ventola silenziosa (regolazione automatica velocita in base alla
temperatura della CPU): Ventole CPU, chassis, chassis/pompa
dellacqua

¢ Controllo velocita ventola: Ventole CPU, chassis, chassis/pompa
dellacqua

¢ Monitoraggio tensione: +12 V, +5V, +3,3 V, CPU Vcore

Microsoft® Windows® 10 64 bit

Certificazioni ¢ FCC,CE

¢ ErP/EuP Ready (& necessaria alimentazione ErP/EuP ready)

* Per informazioni dettagliate sul prodotto, visitare il nostro sito Web: http://www.asrock.com

A

Prestare attenzione al potenziale rischio previsto nella pratica di overclocking, inclusa la
regolazione delle impostazioni nel BIOS, l'applicazione di tecnologia di Untied Overclocking
o l'utilizzo di strumenti di overclocking di terze parti. L'overclocking puo influenzare la
stabilita del sistema o perfino provocare danni ai componenti e ai dispositivi del sistema.
Occorre eseguirlo a proprio rischio e spese. Non ci riterremo responsabili per possibili danni
provocati da overclocking.
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1.3 Impostazione jumper

L'illustrazione mostra in che modo vengono impostati i jumper. Quando il cappuccio del
jumper ¢ posizionato sui pin, il jumper ¢ "cortocircuitato”. Se sui pin non € posizionato alcun

cappuccio del jumper, il jumper & "aperto”.

W W

Short Open

Jumper per azzerare la
CMOS

umper a 2 pin
(CLRMOS1) Jump P

(vedere pag. 1, n. 15)

CLRMOSI permette si azzerare i dati nella CMOS. Per azzerare e reimpostare i parametri
del sistema alla configurazione predefinita, spegnere il computer e scollegare il cavo di
alimentazione dalla rete. Attendere 15 secondi, quindi usare un cappuccio jumper per
cortocircuitare i di CLRMOSI per 5 secondi. Tuttavia, non azzerare la CMOS subito dopo
aver aggiornato il BIOS. Se ¢ necessario azzerare la CMOS dopo 'aggiornamento del BIOS,
¢ necessario riavviare prima il sistema e in seguito spegnerlo prima di eseguire 'operazione
di azzeramento della CMOS. La password, la data, I'ora e il profilo predefinito dell'utente
saranno azzerati solo se viene rimossa la batteria della CMOS. Ricordarsi di rimuovere il

cappuccio jumper prima di cancellare la CMOS.
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Y

Header sul pannello del

(PANELI a9 pin)

4 Header e connettori su scheda

Gli header e i connettori sulla scheda NON sono jumper. NON posizionare cappucci del jumper
su questi header e connettori. Il posizionamento di cappucci del jumper su header e connettori
provochera danni permanenti alla scheda madre.

O} eno Collegare l'interruttore
GND1O|Or RESET#  dell'alimentazione, l'interruttore
PWERBTN# O] OF GND di reset e l'indicatore dello
PLED- +O| Ot HDLED- ) )
(vedere pag. 1, n. 13) pLED+ JO|O} HoLED+  Stato del sistema sullo chassis

1 su questo header secondo la
seguente assegnazione dei pin.
Annotare i pin positivi e negativi
prima di collegare i cavi.

PWRBTN (interruttore di alimentazione):

collegare all'interruttore dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. E
possibile configurare il modo in cui spegnere il sistema utilizzando l'interruttore
dell'alimentazione.

RESET (interruttore di reset):

collegare all'interruttore di reset sul pannello anteriore dello chassis. Premere
l'interruttore di reset per riavviare il computer se il computer si blocca e non riesce ad
eseguire un normale riavvio.

PLED (LED alimentazione del sistema):

collegare all'indicatore di stato dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. Il
LED ¢ acceso quando il sistema ¢ in funzione. Il LED continua a lampeggiare quando
il sistema si trova nello stato di sospensione S1/S3. Il LED é spento quando il sistema si
trova nello stato di sospensione S4 o quando é spento (S5).

HDLED (LED di attivita disco rigido):
collegare al LED di attivita disco rigido sul pannello anteriore dello chassis. Il LED é
acceso quando il disco rigido sta leggendo o scrivendo dati.

11 design del pannello anteriore puo cambiare a seconda dello chassis. Un modulo

di pannello anteriore é composto principalmente da interruttore di alimentazione,
interruttore di reset, LED di alimentazione, LED di attivita disco rigido, altoparlante,
ecc. Quando si collega il modulo del pannello anteriore dello chassis a questo

header, accertarsi che le assegnazioni del filo e le assegnazioni del pin corrispondano
correttamente.




Connettori Serial ATA3
(SATA3_0:

vedere pag. 1, n. 10)
(SATA3_1:

vedere pag. 1, n. 9)
(SATA3_2:

vedere pag. 1, n. 12)
(SATA3_3:

vedere pag. 1, n. 11)

[——1I
SATA3_2 SATA3_0

II—

SATA3_3 SATA3_1

I—1]
[——

Questi quattro connettori SATA3
supportano cavi dati SATA

per dispositivi di archiviazione
interna, con una velocita di

trasferimento dati fino a 6,0 Gb/s.

Connettore USB 2.0
(USB_34 a9 pin)
(vedere pag. 1, n. 14)

DUMMY
GND! GND
P+ P+
P- P-
USB_PWR USB_PWR
1

Su questa scheda madre cé un
connettore USB 2.0. Questo
connettore USB 2.0 pud

supportare due porte.

Header USB 3.2 Genl
(USB3_34 a 19 pin)
(vedere pag. 1, n. 8)

Vbus
Vbus. IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1

Su questa scheda madre c& un
connettore. Questa basetta
USB 3.2 Genl puo supportare due

porte.

Header audio pannello
anteriore
(HD_AUDIOL1 a 9 pin)
(vedere pag. 1,n.17)

GND
PRESENCE#
MIC_RET

Questo header serve a collegare i
dispositivi audio al pannello audio

anteriore.

H470M-ITX/ac
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PWRBTN (interruttore di alimentazione):

Q collegare all'interruttore dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis.
E possibile configurare il modo in cui spegnere il sistema utilizzando l'interruttore
dell'alimentazione.

RESET (interruttore di reset):

collegare all'interruttore di reset sul pannello anteriore dello chassis. Premere
l'interruttore di reset per riavviare il computer se il computer si blocca e non riesce ad
eseguire un normale riavvio.

PLED (LED alimentazione del sistema):

collegare all'indicatore di stato dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. Il
LED ¢ acceso quando il sistema ¢ in funzione. Il LED continua a lampeggiare quando
il sistema si trova nello stato di sospensione S1/S3. Il LED é spento quando il sistema si
trova nello stato di sospensione S4 o quando é spento (S5).

HDLED (LED di attivita disco rigido):
collegare al LED di attivita disco rigido sul pannello anteriore dello chassis. Il LED é
acceso quando il disco rigido sta leggendo o scrivendo dati.

Il design del pannello anteriore puo cambiare a seconda dello chassis. Un modulo

di pannello anteriore é composto principalmente da interruttore di alimentazione,
interruttore di reset, LED di alimentazione, LED di attivita disco rigido, altoparlante,
ecc. Quando si collega il modulo del pannello anteriore dello chassis a questo

header, accertarsi che le assegnazioni del filo e le assegnazioni del pin corrispondano

Header altoparlante
chassis

(SPEAKERTI a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 16)

chassis a questo header.

correttamente.
SPEAKER
DUMMY
DUMMY
+5V-
1

Collegare l'altoparlante dello

Connettori ventola
chassis / pompa dell'acqua
(CHA_FAN1/WP a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 3)

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

—_ W

Questa scheda madre ¢ dotata

di connettori a 4-Pin per ventole
raffreddamento ad acqua del
telaio. Se si decide di collegare una
ventola telaio con raffreddamento
ad acqua a 3 pin, collegarla al

pin 1-3.

Connettore della ventola
dello chassis
(CHA_FAN2 a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 18)

4321

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
+12v
GND

Collegare il cavo della ventola
al connettore della ventola e far
corrispondere il filo nero al pin di

terra.
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Connettore ventola CPU Fan_speep_conTroL J 0 ]+ Questa scheda madre ¢ dotata

(CPU_FANT a 4 pin) FANZTZSEDig 2 di un connettore per la ventola

(vedere pag. 1, n. 2) GND Lo ||+ della CPU (Ventola silenziosa)
a4 pin. Se si decide di collegare
una ventola della CPU a 3 pin,
collegarla al pin 1-3.

Connettore di Questa scheda madre ¢ dotata di

alimentazione ATX un connettore di alimentazione

(ATXPWRI a 24 pin) ATX a 24 pin.

(vedere pag. 1, n. 6)

Connettore di alimentazione 8 — ° Questa scheda madre & dotata di

ATX dal12V Uuoy un connettore di alimentazione

(ATX12V1 a 8 pin) 4DUUD1 ATX da 12 V a 8 pin. Per

(vedere pag. 1,n. 1) utilizzare un'alimentazione ATX a
4 pin, collegarla lungo il pin 1 e il
pin 5.
*Attenzione: Assicurarsi che il
cavo di alimentazione collegato
sia per la CPU e non la scheda
grafica. Non inserire il cavo di
alimentazione PCle in questo
connettore.

Collettore LED RGB 4 11 collettore RGB viene utilizzato

(RGB_LED1 a 4 pin) 12Vv.6 R B per collegare la prolunga LED

(vedere pag. 1, n. 4) RGB, che consente agli utenti

di scegliere tra vari effetti di
illuminazione a LED.

Attenzione: Non installare il cavo
LED RGB in senso errato; in
caso contrario, il cavo potrebbe
danneggiarsi.

* Fare riferimento a pagina 32

per ulteriori istruzioni su questa

basetta.
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Header LED indirizzabile
(ADDR_LED1 a 3 pin)
(vedere pag. 1, n. 7)

GND

DO_ADDR
vouT

Questo header serve a collegare
il cavo di estensione del LED
indirizzabile che consente di
scegliere tra vari effetti luce LED.
Attenzione: Non installare mai
il cavo del LED indirizzabile
secondo un orientamento
errato, altrimento potrebbe
danneggiarsi.

* Fare riferimento a pagina 33
per ulteriori istruzioni su questa

basetta.
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1 Introduccion

Gracias por comprar la placa base ASRock H470M-ITX/ac, una placa base fiable fabricada
segun el rigurosisimo control de calidad de ASRock. Ofrece un rendimiento excelente con

un disefo resistente de acuerdo con el compromiso de calidad y resistencia de ASRock.

actualizados, el contenido que aparece en esta documentacién estard sujeto a

Q Ya que las especificaciones de la placa base y el software de la BIOS podrdin ser

modificaciones sin previo aviso. Si esta documentacion sufre alguna modificacién, la
version actualizada estard disponible en el sitio web de ASRock sin previo aviso. Si
necesita asistencia técnica relacionada con esta placa base, visite nuestro sitio web para
obtener informacion especifica sobre el modelo que esté utilizando. Podrd encontrar las
ultimas tarjetas VGA, asi como la lista de compatibilidad de la CPU, en el sitio web de
ASRock. Sitio web de ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenido del paquete

e Placa base ASRock H470M-ITX/ac (factor de forma Mini-ITX)
¢ Guia de instalacion rapida de ASRock H470M-ITX/ac

* CD de soporte de ASRock H470M-1TX/ac

e 2x Cables de datos Serie ATA (SATA) (Opcional)

¢ 1x Escudo panel E/S

¢ 2x Antenas ASRock WiFi 2,4/5 GHz (Opcional)

¢ 2 x Tornillos para sockets M.2 (Opcional)
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1.2 Especificaciones

Plataforma

CPU

Conjunto de
chips

Memoria

Ranura de
expansion

Factor de forma Mini-ITX

Compatible con la 10° generacién de procesadores Intel* Core™
(Socket 1200)

Digi Power design

Diseno de 8 fases de alimentacion

Admite la tecnologia Intel® Turbo Boost 3.0

Intel® H470

Tecnologia de memoria DDR4 de doble canal

2 x ranuras DIMM DDR4

Compatible con memoria no-ECC, sin bifer DDR4
2933/2800/2666/2400/2133

* Para obtener mas informacion, consulte la lista de memorias

compatibles en el sitio web de ASRock. (http://www.asrock.com/)
* Core™ (19/i7) compatible con DDR4 de hasta 2933; Core™ (i5/i3),
Pentium® y Celeron® compatible con DDR4 de hasta 2666.

Admite m6dulos de memoria UDIMM ECC (funcionamiento en
modo no ECC)

Capacidad maxima de memoria del sistema: 64GB

Admite Perfil de memoria extremo de Intel® (XMP) 2.0

Contacto 15y Gold en ranuras DIMM

1 x ranura PCI Express 3.0 x16 (PCIE1: modo x16)

* Admite unidad de estado sélido de NVMe como disco de arranque

1 x Zdcalo M.2 vertical (clave E) con el médulo WiFi-802.11ac (en
la E/S trasera)



Graficos

Audio

¢ Intel® UHD Graphics Built-in Visuals y las salidas de VGA son
compatibles tinicamente con procesadores con GPU integrado.

e Coddecs acelerados por hardware: AVC/H.264, HEVC/H.265 8 bits,
HEVC/H.265 10 bits, VP8, VP9 8 bits, VP9 10 bits, MPEG2,
MJPEG, VC-1

* VP9 10 bits y VC-1 son solo para descodificacion.
* El sistema operativo Windows no admite la codificaciéon VP8 y VP9.

¢ Gréficos, Multimedia & Compute: Microsoft DirectX 12,

OpenGL 4.5, Intel® Built In Visuals, Intel® Quick Sync Video,
Hybrid/Switchable Graphics, OpenCL 2.1

¢ Seguridad de visualizacion y contenido: Rec. 2020 (gama de
colores amplia), Microsoft PlayReady 3.0, proteccién de contenido
Intel® SGX, disco Blu-ray UHD/HDR

¢ Salida gréfica dual:compatible con puertos HDMI y DisplayPort 1.4
mediante controladores de pantalla independientes

¢ Compatible con HDMI 1.4 con una resoluciéon maxima de 4K x 2K
(4096x2160) a 30Hz

¢ Compatible con DisplayPort 1.4 con una resolucién maxima de
4K x 2K (4096x2304) a 60 Hz

¢ Admite Sincronizacién automatica entre audio y video, color
profundo (12 bpc), xvYCC y HBR (audio de alta tasa de bits) con
puerto HDMI 1.4 (se necesita un monitor compatible con HDMI)

¢ Compatible con HDCP 2.3 con puertos HDMI 1.4 y DisplayPort 1.4

¢ Admite reproducciéon 4K Ultra HD (UHD) con los puertos
HDMI 1.4 y DisplayPort 1.4

e 7.1 Audio CH HD con Proteccion de contenido (Realtek ALC1200
Audio Codec)

¢ Compatible con audio Blu-ray Premium

¢ Admite proteccion contra sobretensiones

e Proteccion de aislamiento de PCB

e Capas PCB individuales para canal de audio D/I

¢ Audio Nahimic

H470M-ITX/ac
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LAN

LAN
inalambrica

E/S en panel
posterior

1x 2,5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s (Dragon RTL-
8125BG):

Admite el software Dragon 2,5G LAN

- Ajuste automadtico inteligente del control de ancho de banda

- Interfaz de usuario sencilla visual

- Estadisticas de uso de red visuales

- Configuracioén predeterminada optimizada para juegos, el
explorador y modos de streaming

- Control de prioridades personalizado por el usuario

Admite la funcién Reactivacion de LAN

Admite proteccion contra rayos y descargas electrostaticas (ESD)

Admite Ethernet 802.3az de eficiencia energética

Admite PXE

1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s (Intel® 1219V):

Admite la funcién Reactivacion de LAN

Admite proteccion contra rayos y descargas electrostaticas (ESD)
Admite Ethernet 802.3az de eficiencia energética

Admite PXE

Moédulo WiFi Intel® 802.11ac

Compatible con IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Compatible con Banda Dual (2,4/5 GHz)

Compatible con conexion inalambrica de alta velocidad hasta
433 Mbps

Compatible con Bluetooth 4.2 / 3.0 + Alta velocidad clase II

2 x Puertos de antena

1 x Puerto de raton/teclado PS/2

1 x Puerto HDMI

1 x DisplayPort 1.4

2 x Puertos USB 2.0 (admite proteccién contra descargas
electrostdticas)

4 x Puertos USB 3.2 Gen2 Tipo A Port (10 Gb/s) (admite
proteccion ESD)

1 x Puerto USB 3.2 Genl1 de tipo A (admite proteccion contra
descargas electrostaticas)

1 x Puerto USB 3.2 Genl1 de tipo C (admite proteccién contra
descargas electrostaticas)

2 x Puerto LAN RJ-45 con LED (ACT/LINK LED y SPEED LED)
Conector de audio HD: Entrada de linea / Altavoz frontal /

Micréfono
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Almacena- ¢ 4 x Conectores SATA3 de 6,0 Gb/s, compatibilidad con RAID
miento (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage
Technology 17), NCQ, AHCI y conexién en caliente*
e 1x Zbcalo Ultra M.2 (M2_1) que admite el moédulo SATA3
6,0 Gb/s M.2 de tipo 2280 con clave M y el médulo PCI Express
M.2 hasta Gen3 x4 (32 Gb/s)**
e 1x Zdcalo Ultra M.2 (M2_2), compatible con el médulo PCI
Express M.2 tipo 2280 con clave M hasta Gen3 x4 (32 Gb/s)**
** Compatible con la tecnologia Optane™ de Intel”
** Admite unidad de estado sélido de NVMe como disco de arranque
** Admite el kit U.2 de ASRock

Conector ¢ 1 x Cabezal de indicador LED RGB
* Admite una tira de LED de hasta 12 V/3 A (36 W) en total
¢ 1 x Base de conexiones de LED direccionable
* Admite una tira de LED de hasta 5V/3 A (15W) en total
¢ 1 x Conector para ventilador de la CPU (4 contactos)
* El conector para ventilador de la CPU admite ventilador de la CPU
con una potencia de ventilador de 1 A (12 W) maxima.
¢ 1 x Conector para ventilador del chasis (4 contactos)
* El conector para ventilador del chasis admite el ventilador del chasis
con una potencia de ventilador méxima de 1 A (12 W).
¢ 1 x Conector (4 contactos) para el ventilador de la bomba de
agua/chasis (control de velocidad de ventilador inteligente)
* El ventilador de la bomba de agua/Chasis admite ventilador del
disipador por agua con una potencia de ventilador maxima de 2A
(24 W).
* CHA_FAN1/WP se pueden detectar autométicamente si se usa el
ventilador de 3 o 4 contactos.
¢ 1 x Conector de alimentacién ATX de 24 contactos
¢ 1 x Conector de alimentacién de 12V de 8 contactos
¢ 1 x Conector de audio en el panel frontal
¢ 1 x Base de conexiones USB 2.0 (admite 2 puertos USB 2.0)
(Admite proteccion contra descargas electrostaticas)
¢ 1 x Base de conexiones USB 3.2 Genl (admite 2 puertos USB 3.2
Genl) (Admite proteccién contra descargas electrostaticas)

Funcion de ¢ BIOS legal UEFI AMI compatible con interfaz grafica de usuario
la BIOS multilingiie

¢ Eventos de reactivacion compatibles con ACPI 6.0

e Admite SMBIOS 2.7

* Multi-ajuste de voltaje de CPU, DRAM, PCH 1,05V, VCCIO,

VCCSA
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Monitor de ¢ Deteccion de temperatura: Ventiladores de la bomba de agua/

hardware chasis, chasis, CPU

® Tacémetro del ventilador: Ventiladores de la bomba de agua/
chasis, chasis, CPU

¢ Ventilador silencioso (ajuste automatico de la velocidad del
ventilador del chasis por temperatura de la CPU): Ventiladores de
la bomba de agua/chasis, chasis, CPU

¢ Control de varias velocidades del ventilador: Ventiladores de la
bomba de agua/chasis, chasis, CPU

o Supervision del voltaje: +12'V, +5V, +3,3 V, Vcore de CPU

o] Microsoft® Windows® 10 64 bits
Certifi- e FCCyCE
caciones ¢ Preparado para ErP/EuP (se necesita una fuente de alimentacién

preparada para ErP/EuP)

* Para obtener informacion detallada del producto, visite nuestro sitio Web: http://www.asrock.com

A

Tenga en cuenta que hay un cierto riesgo implicito en las operaciones de overclocking,
incluido el ajuste de la BIOS, aplicando la tecnologia de overclocking liberada o utilizando
las herramientas de overclocking de otros fabricantes. El overclocking puede afectar a la
estabilidad del sistema e, incluso, dafiar los componentes y dispositivos del sistema. Esta
operacion se debe realizar bajo su propia responsabilidad y usted debe asumir los costos.
No imos ninguna resp bilidad por los posibles dafios causados por el overclocking.
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1.3 Instalacion de los puentes

La instalacion muestra como deben instalarse los puentes. Cuando la tapa de puente se coloca
en los contactos, el puente queda “Corto”. Si no coloca la tapa de puente en los contactos, el

puente queda “Abierto”

W W

Short Open

Puente de borrado de
CMOS

Puente de 2 contactos
(CLRMOSI1)

(consulte la pag. 1, n° 15)

CLRMOSI le permite borrar los datos del CMOS. Para borrar y restablecer los parametros
del sistema a los valores predeterminados de instalacion, apague el ordenador y desenchufe
el cable de alimentacion de la toma de alimentacion. Después de esperar 15 segundos,
utilice una tapa de puente para acortar los contactos en el CLRMOSI durante 5 segundos.
Sin embargo, no borre el CMOS justo después de que haya actualizado la BIOS. Si necesita
borrar el CMOS cuando acabe de actualizar la BIOS, deberd arrancar el sistema primero y,
a continuacion, debera apagarlo antes de que realice el borrado del CMOS. Tenga en cuenta
que la contrasefia, la fecha, la hora y el perfil de usuario predeterminado seran eliminados
unicamente si se retira la pila del CMOS. Acuérdese de retirar la tapa de puente después de
borrar el CMOS.
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1.4 Conectores y cabezales incorporados

Los cabezales y conectores incorporados NO son puentes. NO coloque tapas de puente sobre
A estos cabezales y conectores. Si coloca tapas de puente sobre los cabezales y conectores dafiard de
forma permanente la placa base.

Cabezal del panel del O} eno Conecte el interruptor de
sistema GND1O|OF RESET#  alimentacidn, restablezca el
(PANELI de 9 contactos) PWERPBLTEﬁ:g 8::25@_ interruptor y el indicador del
(consulte la pag. 1, n° 13) pLED+ JO|O} HoLED+  €stado del sistema del chasis

1 alos valores de este cabezal,
segtin los valores asignados a
los contactos como se indica
a continuacion. Cercidrese
de cudles son los contactos
positivos y los negativos antes
de conectar los cables.

Conéctelo al interruptor de alimentacién del panel frontal del chasis. Deberd configurar

Q PWRBTN (Interruptor de alimentacién):
la forma en la que su sistema se apagard mediante el interruptor de alimentacién.

RESET (Interruptor de reseteo):

Conéctelo al interruptor de reseteo del panel frontal del chasis. Pulse el interruptor de
reseteo para resetear el ordenador si éste estd bloqueado y no se puede reiniciar de forma
normal.

PLED (Indicador LED de la alimentacién del sistema):

Conéctelo al indicador de estado de la alimentacion del panel frontal del chasis. El
indicador LED permanece encendido cuando el sistema estd funcionando. El indicador
LED parpadea cuando el sistema se encuentra en estado de suspension S1/S3. El
indicador LED se apaga cuando el sistema se encuentra en estado de suspensién $4 o
estd apagado (S5).

HDLED (Indicador LED de actividad en el disco duro):

Conéctelo al indicador LED de actividad en el disco duro del panel frontal del chasis. El
indicador LED permanece encendido cuando el disco duro estd leyendo o escribiendo
datos.

El disefio del panel frontal puede ser diferente dependiendo del chasis. Un modulo de
panel frontal consta principalmente de: interruptor de alimentacion, interruptor de
reseteo, indicador LED de alimentacion, indicador LED de actividad en el disco duro,
altavoz, etc. Cuando conecte su médulo del panel frontal del chasis a este cabezal,
asegtirese de que las asignaciones de los cables y los contactos coinciden correctamente.




Conectores Serie ATA3
(SATA3_0:

consulte la pag.1, n° 10)
(SATA3_1:

consulte la pag.1, n° 9)
(SATA3_2:

consulte la pag.1, n° 12)
(SATA3_3:

consulte la pag.1, n° 11)

SATA3 3 SATA3_1
] [———
[——1 [—I
SATA3 2 SATA3 0

Estos cuatro conectores SATA3
son compatibles con cables de
datos SATA para dispositivos de
almacenamiento interno con una
velocidad de transferencia de
datos de hasta 6,0 Gb/s.

Cabezal USB 2.0
(USB_34 de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 14)

DUMMY
GND! GND
P+ P+
P- P-
USB_PWR USB_PWR
1

Esta placa base de conexiones
USB 2.0 en esta placa base. Cada
base de conexiones USB 2.0

admite dos puertos.

Cabezal USB 3.2 Genl
(USB3_34 de 19 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 8)

Vbus
Vbus. IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1

Esta placa base tiene otra base
de conexiones. Esta base de
conexiones USB 3.2 Gen1 admite

dos puertos.

Cabezal de audio del panel
frontal

(HD_AUDIO1 de 9
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 17)

GND
PRESENCE#
MIC_RET

Este cabezal se utiliza para
conectar dispositivos de audio al

panel de audio frontal.

H470M-ITX/ac
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PWRBIN (Interruptor de alimentacion):
Conéctelo al interruptor de alimentacién del panel frontal del chasis. Deberd configurar
la forma en la que su sistema se apagard mediante el interruptor de alimentacion.

RESET (Interruptor de reseteo):

Conéctelo al interruptor de reseteo del panel frontal del chasis. Pulse el interruptor de
reseteo para resetear el ordenador si éste estd bloqueado y no se puede reiniciar de forma
normal.

PLED (Indicador LED de la alimentacién del sistema):

Conéctelo al indicador de estado de la alimentacion del panel frontal del chasis. El
indicador LED permanece encendido cuando el sistema estd funcionando. El indicador
LED parpadea cuando el sistema se encuentra en estado de suspension S1/S3. El
indicador LED se apaga cuando el sistema se encuentra en estado de suspensién S4 o
estd apagado (S5).

HDLED (Indicador LED de actividad en el disco duro):

Conéctelo al indicador LED de actividad en el disco duro del panel frontal del chasis. El
indicador LED permanece encendido cuando el disco duro estd leyendo o escribiendo
datos.

El disefio del panel frontal puede ser diferente dependiendo del chasis. Un médulo de
panel frontal consta principalmente de: interruptor de alimentacion, interruptor de
reseteo, indicador LED de alimentacion, indicador LED de actividad en el disco duro,
altavoz, etc. Cuando conecte su modulo del panel frontal del chasis a este cabezal,
aseguirese de que las asignaciones de los cables y los contactos coinciden correctamente.

Cabezal de altavoces del SPEAKER Conecte el altavoz del chasis a este
chasis DUMMY cabezal.

(SPEAKERI de D“Mfg

4 contactos) 1

(consulte la pag. 1, n° 16)

—_w e

GND

Conectores del ventilador ~ FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
de la bomba de agua/ FAN_VOLTAGE

chasis de refrigeracion por agua de
(CHA_FAN1/WP de 4 contactos. Si tiene pensando

4 contactos) conectar un ventilador de
(consulte la pag. 1, n° 3) refrigeracion por agua del chasis

de 3 contactos, conéctelo al

contacto 1-3.

Conector del ventilador 4321 Conecte el cable del ventilador
del chasis al conector del ventilador y haga
(CHA_FAN2 de FAN_SPEED_CONTROL coincidir el cable negro con el pin
4 contactos) CHAJAN}PEE& Iy de conexidn a tierra.

(consulte la pag. 1, n° 18) GND

Esta placa base proporciona un

conector de ventilador del chasis
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Conector del ventilador de  ran_speen_controL 5 |4 Esta placa base contiene un
la CPU FANZTZSEDig 2 conector de ventilador (ventilador
(CPU_FAN1 de 4 GND Lo ||+ silencioso) de CPU de 4 contactos.
contactos) Si tiene pensando conectar un
(consulte la pag. 1, n° 2) ventilador de CPU de 3 contactos,
conéctelo al contacto 1-3.
Conector de alimentacion Esta placa base contiene un
ATX conector de alimentaciéon ATX de
(ATXPWRI1 de 24 24 contactos.
contactos)
(consulte la pag. 1, n° 6)
Conector de alimentacion 85 Esta placa base contiene un
ATX de 12V Utod conector de alimentaciéon ATX de
(ATX12V1 de 8 contactos) . OO ) 12V y 8 contactos. Para utilizar
(consulte la pag. 1, n° 1) una toma de alimentacion ATX
de 4 contactos, conéctela en los
contactos del 1 al 5.
*Advertencia: Asegtirese de
que el cable de alimentaciéon
conectado corresponda a este
CPU y no a la tarjeta grafica. No
conecte el cable de alimentacion
PCle a este conector.
Cabezal de LED RGB ; El cabezal RGB se utiliza para
(RGB_LED1 de 4 12VG R B conectar el alargador de LED RGB
contactos) que permite a los usuarios elegir
(consulte la pag. 1, n° 4) entre varios efectos de iluminacion
de LED.
Precaucion: Nunca instale
el cable de LED RGB con la

orientacién incorrecta ya que,
de lo contrario, el cable puede
danarse.

*Consulte la pagina 32 para
obtener mds instrucciones sobre

esta base de conexiones.
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Base de conexiones de
LED direccionable
(ADDR_LED1 de 3
contactos)

(consulte la pdg. 1, n° 7)

GND

DO_ADDR
vouT

La base de conexiones se usa para
conectar el alargador de LED
direccionable que permite a los
usuarios elegir entre varios efectos
de iluminacién LED.

Precaucion: Nunca instale el
cable de LED direccionable con
la orientacion incorrecta ya que,
de lo contrario, el cable puede
danarse.

*Consulte la pagina 33 para
obtener mds instrucciones sobre

esta base de conexiones.
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1 BBepeHne

Brarogapuym Bac 3a mpuobpeTeHe HaleXKHOI cucTeMHoit raatel ASRock H470M-1TX/ac,
BBIITYCKAEMOII [OJ] TIOCTOSTHHBIM >KECTKIM KOHTpOJIeM KadecTBa kommanun ASRock. Ora
MaTepUHCKas I/1aTa 06ecIedrBaeT BeMMKO/EIHYIO IPOM3BOAMUTEbHOCTD 1 OTIMYALTCA
HaJIe)XHOI KOHCTPYKIIeil B COOTBETCTBUM ¢ TpeboBanmsamu komnanun ASRock B

OTHOIIEHUM Ka4eCTBA U NONITOBEYHOCTI.

o npuuume 06HO6NHUS XAPAKMEPUCINUK CUCINEMHOTL NAAMDbL U NPOZPAMMHO20
obecneuenust BIOS codepicumoe Hacmosuieii 00KyMeHMAauuy mosicem Gbimoy UsMeHeHo

Ge3 npedsapumensHozo yeedomneHust. IIpu usmereHuL co0EPHUMO20 HACTOAU4E20
Jdokymerma ezo 00Ho67eHHAA Bepcust Gydem docmynHa Ha ee6-catime ASRock 6e3
npedsapumenvrozo ysedomnerus. IIpu HeoOX00UMOCMU mexHu4eckotl nodoepiKu,
CBA3AHHOL C MAMEPUHCKOLL NAIAMOt, nocemume 8e6-caiim u Haildume Ha Hem
uH@opmauio 0 Modenu UConb3yemoil 8amu mamepunckoii naamol. Ha ée6-catime
ASRock maksice MOIHO HAliMU caMblil NOCIEOHUIL nepeueHb N000ePHUBAEMBIX
VGA-kapm u I]I1. Be6-caiim ASRock http://www.asrock.com.

1.1 KoMmnnekT nocTaBku

¢ Cucremnas mata ASRock H470M-1TX/ac (dpopm-daxrop Mini-ITX)

* Kparkoe pyKoBozicTBO 1o ycraHoBke mmatel ASRock H470M-1TX/ac

o Kommakt-auck ¢ ITO mas mmaret ASRock H470M-ITX/ac

e 2 kabens nepenaun naHHbIx Serial ATA (SATA) (mpro6peTtaoTcs OT/eIbHO)
e 1 5KpaH IaHe/ M C TIOPTaMU BBOJa-BbIBOZIA

¢ 2 ASRock WiFi-anrtennst 2,4/5 I'Tij (mprno6peTarTcs OTAENIbHO)

® 2 BUHTA /1A CIOTOB M.2 (Ipro6peTaoTcs OT/AeIbHO)
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1.2 TexHNYeCKmne XxapakTepucTuKku

Mnardpopma

un

Yuncer

Mamatb

Cnotbl
pacwmpeHus

84

dopm-dpakrop Mini-ITX

Toapepskka mpoieccopos 10 moxonenns Intel® Core™

(Socket 1200)
Digi Power design
Cucrema nutanus 8

IMoxnepxuBaercs Texuonorus Intel® Turbo Boost 3.0

Intel® H470

JIByxKkaHanbHas namaTb DDR4
2 raesia DDR4 DIMM
IMoxnep>xxa Mopymneit mamat DDR4 2933/2800/2666/2400/2133,

He otHOCcAuxcsA K ECC, He6ydepnsoBaHHON TaMATH

* ononHuTenbHasA MH(OpPMaLus IpefcTaBieHa B Crmcke

coBmectumoit mamsATy (Memory Support List ) Ha Be6-caiite ASRock.

(http://www.asrock.com/)

* Core™ (19/i7) nopiiep>kuBaioT mamMATh DDR4 ¢ wacToToit 1o 2933;

Core™ (i5/i3), Pentium® 1 Celeron® nopepxuBatT mamatb DDR4 ¢

YacTOTON JI0 2666.

Ioppeprxxa mogymneit mamar ECC UDIMM (pa6ota B pexxnme,
ormmarom ot ECC)

Maxkcnmanpasii 06bem O3Y: 64 T'6

IMoppepxusaercs Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
TTosonouennsie (15 MKM) KOHTaKTbI cioToB DIMM

¢ 1 cnor PCI Express 3.0 x16 (PCIE1: pexxum x16)
* Iopiep>XuBalOTCsA B KaueCTBe 3arpy30uHbIX SSD-aucku Tuma
NVMe

e 1 BepTuKambHblit 10T M.2 (ko4 E) ¢ BXOZAIINM B KOMIUIEKT

nocraBku Mopynem WiFi-802.11ac (Ha 3ajjHelt maHenu BBOJA-

BBIBOJIA)
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Tpadpunueckasn
nogcucrema

3ByK

Berpoennsit Bupeoanantep Intel® UHD Graphics u BbIxopst
VGA nopajep>KnBaroTcs ToNbKO npu ucnonbsosanuu LIT co
BCTPOEHHBIMI Ipady4ecKIMI IPOLIeCCOPAMIL.

Kopexn ¢ anmmaparabiv yckopernem Hardware Accelerated
Codecs: AVC/H.264, HEVC/H.265 8 6ut, HEVC/H.265 10 6ur,
VP8, VP9 8 6ur, VP9 10 6ur, MPEG2, MJPEG, VC-1

* VP9 10 6ut 1 VC-1 TONBKO A/IsI AEKOAMPOBAHN.

* Koguposanne VP8 n VP9 ne nopnepxxnaercst OC Windows.

Ipaduka, MmynmprMenya u BbraucieHus:: Microsoft DirectX 12,
OpenGL 4.5, BctpoeHHble BusyabHble s7eMeHTsI Intel®, Intel®
Quick Sync Video, Inbpupuas / nepexmodaemas rpaduka,
OpenCL 2.1

OrobpakeHne u 6e30macHOCTb copepykanusi: Rec. 2020 (wmmpoxast
1BeToBas raMma), Microsoft PlayReady 3.0, 3amura copeprxams
Intel® SGX, luck UHD/HDR Blu-ray

JIBa rpadmdecKux BbIXOfa: ogepkka mopros HDMI u
DisplayPort 1.4 He3aBUCHMbIMU KOHTPOJIIEPAMI MCIIIES
TTopmepxka HDMI 1.4 ¢ MaKcuManbHBIM paspelieH1eM /10

4K x 2K (4096x2160) mpu 30 Iy

Tonnep>xuBaercs DisplayPort 1.4 ¢ MakcuMaIbHBIM
paspeurerneMm o 4K x 2K (4096x2304) mpu 60 Iig
TonmepxuBarotcst Auto Lip Sync, Deep Color (12 6ur/nser),
xvYCC 1 HBR (High Bit Rate Audio) uepes nopr HDMI 1.4
(rpebyetcst coorBercrByrowuit HDMI-MoHMUTOD)
TonneprxuBaercs ¢pyukuyss HDCP 2.3 yepes moprst HDMI 1.4
DisplayPort 1.4

TTonneprxka BeiBofia Buzieo ¢ paspemutennem 4K Ultra HD (UHD)
Ha noptst HDMI 1.4 n DisplayPort 1.4

7.1-KaHa/lbHBIN 3BYK BbICOKOI yeTKOoCT HD Audio ¢ samuron
maHHbIX (ayzsuokoziek Realtek ALC1200)

IToppmeprxxa Premium Blu-ray Audio

3aumTa OT HepernayioB HalPsKEeHN B 3/IeKTPUYECKOIT CeTH
V3onupyiomiee s3KpaHMPOBaHME NEYATHON I/IAThI

OT,[[BJ'II)HI)IG con He‘-IaTHOﬁ TIJIaThI JIJIAA JIEBOTO 1 npaBoro
ayJMOKaHATIOB

Ayno Nahimic
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LAN

Bbecnpo-
BopgHaA JIBC

ToinoBble
nopTbl
BBOAa-
BblBOAA

86

1x 2,5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 M6/c (Dragon RTL-
8125BG):

IMoppep>xxa ITO Dragon 2,5G LAN

- YpaB/ieHye IpOIyCKHOI CIIOCOOHOCTBIO C MHTE/IEKTYaIbHOI
ABTOHACTPOVKOM

- HarusiHbI1 yo6HBIIT 10/1b30BaTeIbCKII MHTEpderic

- Harnapnas craTucTyka UCIONb30BaHMA CETU

- OnTuMNsupoBaHHas HACTPOIIKA IO YMOTYAHNUIO TAPAMETPOB
Wrpa, bpaysep n PexxumoB 1oToKoBOII nepefadn

- HactpanBaemoe monb3oBarenem ynpasieHe 09€PeSHOCTbIO

IMoppepxuBaeTcst mpobysxpeHme o JIBC

MonHuesamuTa 1 3alnTa OT 3MEKTPOCTATUYECKUX PasPATOB

IMoppeprxuBaercst Energy Efficient Ethernet 802.3az

Ioppepxusaerca PXE

1 x Gigabit LAN 10/100/1000 MB/c (Intel® 1219V):

IMoppepxuBaeTcst mpobysxpeHue o JIBC

MornHnesamyra 1 3alyUTa OT 3/eKTPOCTaTIYeCKIX Pa3psAI0B
IMoppeprxuBaercst Energy Efficient Ethernet 802.3az
Ioppepxusaerca PXE

Mopnyns WiFi Intel® 802.11ac

IMoppeprxxa IEEE 802.11a/b/g/n/ac

IToppmepyxka ABYX AuanasoHos (2,4/5 I'Tix)

[Toppep>kKa BBICOKOCKOPOCTHOTO 6€CIIPOBOHOTO TIOJK/II0YEH IS
110 433 Mburt/c

IToppmepxxa Bluetooth 4.2 / 3.0 + High speed class IT

2 aHTEHHBIX IIOPTa

1 mopt PS/2 mst MbImm/KIaBUaTyphl

1 nopr HDMI

1 mopt DisplayPort 1.4

2 mopra USB 2.0 (¢ 3ammToii 0T 371eKTPOCTATNYECKUX PaspsAs0B)
4 nopros USB 3.2 Gen2 Type-A (10 I'6urt/c) (c sawmToii ot
37IEKTPOCTATIIECKIX Pa3PAIOB)

1 mopt USB 3.2 Genl tum A (C 3aIUTOl OT 37IEKTPOCTATUIECKIX
paspsimoB)

1 mopt USB 3.2 Genl tun C (¢ 3a1UTOI OT 9/MEKTPOCTATIIECKUX
paspsimoB)

2 nopra RJ-45 st JIBC ¢ napukaropom (ACT/LINK n SPEED)
Pazpembr HD Audio: nuneitsiit Bxop / pponTansusie AC /

MUKPOOH
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3anomuHa- * 4 paspemoB SATA3 ¢ mpomyckHoit crioco6HoCThIO 6,0 T6/c,

owue nopgepskka RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10,

ycTpoiicTea rexHonoruy Intel Rapid Storage 17), NCQ, AHCI u «ropsdero»
TOAK/TI0OYeHMsT*

e 1 cnor Ultra M.2 (M2_1), moppepxusaercs Moxynb M.2 SATA3
¢ kmo4oM M tua 2280 ¢ IpOITycKHOI criocobHocTbI0 6,0 ['6/C
mopyns M.2 PCI Express no Bepcuu Gen3 x4 (32 I'6/c)**

e 1 cnor Ultra M.2 (M2_2), moppepxusaercst Mogyab M.2 PCI
Express Tuma 2280 ¢ kmouom M fio Bepcun Gen3 x4 (32 I'6/c)**

** TTopmepxusaetcs TexHonorus Intel® Optane™

** [lopmep>KMBaKOTCA B KaueCTBe 3arpy304HbIX SSD-/iucku Tuma
NVMe

** TTonneprkuBaercst komriekt ASRock U.2.

Pa3zbembl e 1 konogka ceeropmogHoit RGB-mopcBeTkn
* Tlopep>xuBaeTcs CBeTOAMOAHAA IeHTa (MakcuMyMm 12 B/3 A,
CYMMapHOJI MOLIHOCTBIO 10 36 BT).
® 1 KO/0/IKa ajipecyeMoii CBETOMONHOMN MOJCBETKI
* Tlopep>KuBaeTCsl CBETOAMOHAs JIeHTa (MakcuMyMm 5 B/3 A,
CYMMapHOIT MOIIHOCTBIO 710 15 BT).
¢ 1 pasbeM a1 BeHTUAATOpa oxnaxaenus 111, 4-KonTakTHbIi
* PagbeM NpOLieCCOPHOTO BEHTUIATOPA MOAAEPKUBAET BEHTUIATOP C
norpe6seMbIM TOkoM He 6ormee 1 A (12 Br).
* 1 pasbeM /i KOPIIyCHOTO BEHTH/IATOPA (4-KOHTaKTHBII1)
* PazbeM KOPITyCHOTO BEHTIIATOPA IOIeP>KUBAET BEHTUIATOP C
oTpe6nsaeMbIM TOKOM He 6omee 1 A (12 Br).
¢ 1 pasbeM /1 KOPITYCHOTO BEHTU/IATOPA WV BOJAHON IOMIIbI
(4-KOHTAKTHBIN) (CMapT-PETyIATOP CKOPOCTY BEHTUIATOPA)
* PazbeM 17141 KOpIryca KOPITYCHOTO BEHTHU/IITOPA W/IM BOJSHOM TIOMITBI
HOJIIeP>KUBAET BEHTIUISTOP C MOTPebsieMbIM TOKOM He Goree 2 A
(24 Br).
* IInst pasvemoB CHA_FAN1/WP aBTOMaTi4ecKy onpezmenseTcs TUI
TIOJIK/TIOYEHHOTO BEHTUIATOPA: 3- VN 4-KOHTAKTHBII.
e 1 paspeMm nmuranus ATX, 24-KOHTaKTHbI
e 1 pasbeM nuraHusA 12 B, 8-KOHTaKTHbBII
e 1 aymopasbeM i HepejiHert ITaHemm
¢ 1 komopka USB 2.0 (2 mopra USB 2.0 ¢ 3aupmroit ot
97IEKTPOCTATIIECKIX Pa3PATOB)
o 1 xomopka USB 3.2 Genl (2 mopta USB 3.2 Genl) (c 3aupmrost ot
9/IEKTPOCTATUYECKIX Pa3PsLOB)

MapameTpbl e AMI UEFI Legal BIOS ¢ mopiep><koit MHOTOA3BIYHOTO
BIOS rpadmaeckoro nHTepderica
o Tloppmeprxxa GyHKIMIT mpobyxaeHus no crangapry ACPI 6.0
o Tlogpepsxka SMBIOS 2.7
e Perymuposka nanpspkenuit 11T, DRAM, PCH 1,05B, VCCIO,
VCCSA 87
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KonTtponb ¢ KonTtponb temneparypsl: BentunsaTop LIT; kopmycHoii,
o6opya- KOPITYCHOJI BEHTU/IATOD M/IM TIOMIIA BOJISTHOTO OX/TaXK/[EHMS
OoBaHuA Kopmyca
e Taxomerp: BeHTmLATOp LIIT; KOPITyCHOIL, KOPIIYCHOII BEHTIILATOP
MM TIOMIIA BOJITHOTO OX/TaK[ieHMs KOpITyca
¢ Becurymuas paboTa (C aBTOMAaTHYeCKOIi PeryIpOBKOil CKOPOCTH
BpallleHIis B 3aBUCKMOCTH OT TeMiepaTypsl LII1): BeHTHIATOp
[IT; xopIrycHOI, KOPIYCHOI BEHTU/IATOP WJIY IIOMIIA BOJISHOT'O
OXJTaXK[eHMs KOpITyca
e PerynmupoBka ckopocTu Bpamenus: BentuaaTop LIIT; kopmycHoir,
KOPITYCHOJI BEHTU/IATOP M/IM TIOMIIA BOISTHOTO OX/TaXK/[EHMS
Kopmyca

e KonTtponb Hanpsokennit: +12 B, +5 B, +3,3 B, Vcore 11

Onepauyu- Microsoft® Windows® 10 (64-paspsijHas)

OHHble

cncTemMbl

Ceptnod- e FCC,CE

nkaumsa e Cosmectumoctb ¢ ErP/EuP (Heo6xomum 610K nmuTaHms,

cooTBeTcTBYOmMIL cranfapry ErP/EuP)

* C dononnumenvrotl undopmaueii 06 uzdenuu MoKHO 03HAKOMUMbCA HA 8e6-catime: http://www.asrock.com

Credyem yuumoleéamy, 4mo paseox npoyeccopa, 6Kkmo4as usmernenue Hacmpoex BIOS,
A npumenenue mexronoeuu Untied Overclocking u ucnonv3oeanue uHcmpymenmos paseona

HE3ABUCUMbLX NPOU3B00UMeneti, CONpsisicer ¢ onpedeneHHbim puckom. Paszon npoueccopa

MOJNCEr CHU3UMb CIABUBHOCIb CUCTeMbL UL 0aJke NPUBECTU K NOSPeNCOeHUI0 ee

KOMNOHEHMOB t ycmpoticme. Paseon npoyeccopa ocyuyecmensemcs nob306amenem

Ha cobcmeennbiil puck u 3a cobcmeennviii cuem. Mol He Hecem 0MeemMCMBeHHOCIb 34

603MONCHbLIL Yu4epO, 6bI36AHHDLLL PAS20HOM NPOLECcCopa.
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1.3 YcTaHOBKa nepemblyek

YcraHoBKa TIepeMbIYEK II0OKa3aHa Ha PUCYHKE. HPI/I YCTaHOBKE II€PEMBIYKI-KOMITaYKa
Ha KOHTAKTbI II€pEMbIYKA «3aMKHYyTa». Ecmm TI€pEeMbIYKa-KOJIIIA4Y0K Ha KOHTAKTBI HE

YCTaHOBJIEHA, TePEMbIYKa «Pa3OMKHYTa».

W W

Short Open

ITepembruka copoca

HacTpoek CMOS
2-KOHTAKTHas IepeMbIuKa
(CLRMOSI)

(em. ctp. 1, Ne 15)

CLRMOSI ncrnonbayertcs ans yganerns ganasix CMOS. Yto6s1 cOpocuts n 06HYIMTH
ITapaMeTpbl CUCTEMbI Ha HACTPOVKM MO YMOTYAHNUIO, BBIK/TIOUNTE KOMITHIOTED I M3BIEKNUTE
OTK/II0UNTE Kabe/b MUTAHNUA OT CTOUYHMKA IUTAHNUA. BeDkanTe 15 CeKyHJ M HaKMIHON
[IepPeMBIYKOIT 3aMKHNUTe KOHTaKThI pazbema CLRMOS]1 Ha 5 cexynz. He cOpacbiBaiite
Hactpoitku CMOS cpasy nocie o6roBnerns BIOS. ITpn HeobxomuMocTy cOpocuTh
Hactpoitku CMOS cpasy nocie o6noBerns BIOS cHavana mepesarpysure cucremy, a
3aTeM BBIK/TIOYNTE KOMIIbIoTep Ilepef copocom HacTpoek CMOS. YuruTe, 4TO Mapoinb,
nara, BpeMs 1 IpoQUIb II0/Tb30BATE/IA 110 YMOTYAHMIO COPACHIBAIOTCSA TOMBKO B TOM
cmydae, ecnu usByedb 6atapero CMOS. ITocre copoca Hactpoek CMOS He 3a6yzpTe CHATD

HAKU/THYIO TIePeMBIUKY.
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1.4 Konoakmun [Pa3beMbl, PaCnOJIOKEHHDbIE Ha CUCTEMHON

njare

A

Komnopgka cucremuoin

TIaHenmn

(em. cTp. 1,Ne 13)

Pacnonoxcennvle Ha cucmemHoil niame Konooku Uu pasvemol HE sensiomcs nepemvl4Kamul.
HEycmuHuBﬂuBuﬁme Ha amu KonooKu uPu3'b€Mbl nE‘DEMbI‘tKM’KD/lnﬂHKu. Yemanoexa
nepemvl4eK-KonInaukos Ha Imu KONOOKU U pa3vembl MOJHEM 8bl36aMy HeYCMPaHumoe
nospzmbeuue CUCMeMHOLL naamol.

Ot onp [ToaxmounTe pacronokeHHble
GND1O|OF RESET#  Ha KOpITyCe BbIK/TIOYaTe/b
(9-konTakTHas, PANEL1) ~ PWERBTN# O[O eND MUTaHNUA, KHOTIKY
PLED- +O|Of HDLED-
PLED+ {O HDLED+ €PE3arpysKu M MHMKATOP
1 COCTOSIHUS CUCTEMBI K 3TOM
KOJIOfIKE B COOTBETCTBII C
pacmpenenenyeM KOHTaKTOB,
npuBeneHHbIM HiDKe. Ileper
TOJK/TIOUeHeM Kabeeit
OIIpefie/uTe MOTOKUTEIBHBII U
OTPULIATENbHBIIT KOHTAKTHL.
PWRBIN (kHonka numanus):

TTooxniouenue KHONKU NUMAHUS, PACNOZIONEHHOL HA nepedHetl nanenu Kopnyca.
Moswro Hacmpoumb nop}t@ox BbIKNTIOUYEHUA CUCMEMbL C UCNOTb308AHUEM KHONKU
NUMAHUS.

RESET (xHonxka nepesazpy3xu):

Ilookniouerue KHONKu nepe3azpy3xKu CUCMeMbl, PACNONIONEHHOU HA nepedHell naHenu
kopnyca. Haxcmume KrHonky nepesazpy3skiu, 4moGbt nepesanycmumns KOMNolomep, ecau
OH 3a8uUc u HOpMﬂlleblﬂ 3anycK He803MONeH.

PLED (c 0 i uHOUKAMop cucmembt):

TTooxnioueHue UHOUKAMOPA COCMOAHUSL, PACNOTIONEHHO20 HA nepedHell naHenu
kopnyca. CeemoduodHuiii uHOUKamop 2opum, ko20a cucmema paomaem. Kozoa
cucmema Haxooumcs 6 pexcume oxcudarus S1/S3, ceemoduod mueaem. Kozoa cucmema
HAX00UMCS 8 pesicume oncudanus S4 unu evixnodena (S5), c6emoduod He 2opum.

HDLED (c 0u00HbLIl p P HeCmK020 OUCKA):
TooxnioueHue c6emoduo0H020 UHOUKAMOPA PAGOMbL HeCHK020 OUCKa,
pacnonoscenHozo Ha nepedreti narenu. Céemoduo0Hvlil UHOUKAMOP 20pum, K020a

JHeCmKUTL OUCK BbINOIHSEM CHUMDbLBAHUE UL 3aNUCH 0AHHDIX.

Iepednss nanenv moxem Gbimp PasHOT HA PA3HLIX KOPHYcax. B ocnosHom nepednss
narenb 6K0UAC 6 Ce0s KHONKY HUMAHUS, KHONKY Nepe3azpyski, c6emoouoomviii
UHOUKAMOP NUMAHUS, CBeMO0UOOHDbLIL UHOUKAMOP PaBombl #ecmKo2o OUcKa,
OuHamux u m. 0. IIpu nodkmoueHuy nepedreii naHenu K 3moii KonooKe nPasunbHO
nooK0Ualime nposoda K KOHMAKMAM.




Pazpemsr Serial ATA3
(SATA3_0:

oM. cTp. 1, Ne 10)
(SATA3_1:

oM. cTp. 1, Ne 9)
(SATA3_2:

cm. cTp. 1, Ne 12)
(SATA3_3:

oM. cTp. 1, Ne 11)

[——1I
SATA3_2 SATA3_0

II—

SATA3_3 SATA3_1

I—1]
[——

OTu yeThIpe pazbema

SATA3 npepHasHa4YeHbI I
nopkaouennsa kabemeirt SATA
BHyTpeHHI/IX 3aIlIOMMHAIINX
YCTPOJCTB /1A TIepeadn JaHHbIX

€O CKOpOCThIO Ho 6,0 ['6ut/C.

Konogka USB 2.0
(9-xonrakrHas, USB_34)
(M. cTp. 1, Ne 14)

DUMMY
GND! GND
P+ P+
P- P-
USB_PWR USB_PWR
1

Ha cucremHoi1 riare
IIpelyCMOTPEHA OffHa KOJIOJKa
USB 2.0. 9ra xomogka USB 2.0

MOJXET NOAAEP KNBATD ABa ITOPTa.

Komogku USB 3.2 Genl
(19-xoHTaKTHas,
USB3_34)

(em. cTp. 1, Ne 8)

Vbus
Vbus. IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1

Ha maTepuHCKoit 1iaTe MMeeTcs
OJTHa KOZIOZIKA. DTa KONIOAKA
USB 3.2 Genl nogjep>xuBaer gsa

opra.

AyOKOTIOfKa TIepesHeit
TaHem

(9-xonTakroB, HD_
AUDIO1)

(em. cTp. 1, Ne 17)

GND
PRESENCE#
MIC_RET

OTa KoJIoAKa NpefHa3HaYeHa /I
MOZIK/TIOYEHVS ayII0YCTPOIICTB K

TiepeiHeNt ay/[oTaHes.

H470M-ITX/ac
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PWRBTN (kHonka numanus):
Ilookniouere KHONKY NUMAHUS, PACNOTIONEHHOTL Ha nepedHeil naxeny Kopnyca.

Mosxcro Hacmpoumso nop;u)o;c BYIKTTHOYEHUSA CUCINEMbL C UCNONTb308AHUEM KHONKU

numaHus.

RESET (xHonxka nepesazpy3ku):
TTooxnioueHue KHONKU nepe3azpy3Ki CUCHeMbl, PACNONIONEHHOI HA nepeoHeil naHeau

kopnyca. Haxmume kHonKy nepesazpysku, umo6bl nepesanycmumy KOMnbiomep, eciiu
OH 3as8uUc u HOPM{l/lebll; 3anycK He603MOMCeH.

PLED (c 0

i uHOUKAMop cucmembt):

Tlookntouerue UHOUKAMOPA COCMOSHUS, PACNIOTIONEHHO20 HA NepeoHeil nanenu
kopnyca. CeermoduodHwLii uHouKamop 2opum, koz0a cucmema pabomaem. Kozoa
cucmema Haxooumcs 6 pesicume oxcudanus S1/S3, ceemoouod muzaem. Kozda cucmema
HAXO00UMCS 6 pexcume Onudanus S4 unu eviknwodena (S5), c6emoduod He zopum.

HDLED (c

PP

JHecmKo20 OucKa):

IlooknioueHue c6emoduo0H020 UHOUKATNOPA PAGOMbL HecmKo20 OUCKA,
pacnonosxenHo20 Ha nepedHeti nanenu. CeemoduoOHbvIi UHOUKAMOP 20pum, k0204

JHeCMKULL OUCK BLINONIHAEM CHUMbIBAHUE UMY 3aNUCh OAHHDIX.

Tlepednss nanenv mosxcem Gvimp PasHOL HA PASHBLX KOPHYCAX. B ocHosHOM nepednss
nanent BKI0UAEM 8 Ce0s KHONKY NUMAHUA, KHONKY Nepe3azpy3Kii, c6emoOouodHoii
UHOUKAMOP NUMAHUS, CBeMOOU0OHbII UHOUKAMOP PAGOMbL HeCmKo20 OUcKad,
Ounamux u m. 0. IIpu nookmoueHuy nepedreii nanen K Imoii Kon00ke nPasuabLHO
nooKoUaiime npooda Kk KOHMAKMam.

Konopxa gunamunka
KopIryca

(4-xonrtakra, SPEAKER1)
(M. cTp. 1,Ne 16)

SPEAKER:
DUMMY-
DUMMY-

+5V-
1

[TpennasHaueHa it
TIOJK/TIOYEHVS ITHAMMKA

Kopiryca.

Pasbembr s
BEHTWIATOPA W/IM IOMIIbI
BOJISTHOTO OXJTXKIEHIS
KopIryca

(4-xonrtakTHbIt CHA_
FAN1/WP)

(cm. cTp. 1,Ne 3)

—_ W

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

HaHHa}I MaTepMHCKaA I1aTa
OCHallleHa 4-KOHTaKTHBIM
Ppa3beMOM /1A CUCTEMBL
BOJITHOTO OXVIK[IEHMA KOpITyca.
3-KOHTaKTHy}O CUCTEMY BOJISAHOTO
OXTTKJIEHNA KOpITyCa ClIeAyeT

IIOOK/II0YATh K KOHTaKTaM 1-3.

Pazpem BeHTMIATOPA
KopIryca

(4 xonTakToB, CHA_
FAN2)

(cm. cTp. 1,Ne 18)

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
+12V
GND

IIpesHasHAYEH /I HOFK/TIOUCHIIA
Kabess pazbeMa BEHTU/IATOPA 1
MOK/TIOYEHN YePHOTO IIPOBOJA

K 3a3€M/ICHUIO.
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PasbeM BeHTHIIATOPA FAN_SPEED_CONTROL J 0 ]+  OTa MaTepMHCKas I/IaTa CHabXKeHa

OXJIaXK/IeHUS TIPOLieccopa FANZTZSED*g 2 4-KOHTAKTHbBIM Pa3beMOM J/isi

(4-xonrakra, CPU_FANI1) eND——4-O ||+ MATOMIYMAIIETO BEHTUIATOPA

(cM. cTp. 1,Ne 2) LII. Ecnn BB cobupaerech
TIOZIK/TIOYNTH 3-KOHTAKTHBIN
BeHTI/IHF{TOp OXJTa>XXKIeHU
NIPOLeCCopa, MOAK/II0YANTE eTo K
KOHTaKTaM 1-3.

Pazpem muranna ATX OTa MaTepMHCKas IIaTa

(24-xonTakTa, ATXPWRI1) OCHaleHa 24-KOHTaKTHBIM

(em. cTp. 1, Ne 6) paszbemoM mmuranusa ATX.

Pazpem muranma ATX 12 B 8 —_ 5 OTa MaTepMHCKas IIaTa

(8-xoHTaKTOB, ATX12V1) Uy cHab>KeHa 8-KOHTaKTHBIM

(cm. cTp. 1, Ne 1) ) DUUD1 pasbemom muranus ATX
12 B. YT0o6bI UCTIONB30BATH
4-KOHTaKTHBI pagbeM NUTaHUA
ATX, IOgK/IIOYUTE €TO BO/b
KOHTaKTa 1 1 KOHTaKTa 5.
*Bunmanne! Yoenureco,
YTO MOJK/IIYEHHBII Kabenn
NUTaHNA DpeTHA3HAYeH I
111, a He py1a BupeokapTel. He
MOJK/IKYaiTe Kabenb MMTaHuA
PCle x aToMy pasbemy.

Konopgka cBeTogmnomHoim ; Konopka RGB-nofcseTku

RGB-nopcBeTkn 12VGe R B CITY>KUT J/Is HOJKIIOUEHS

(4-konTaxTHas, RGB_ VIUIMHUTEIBHOTO Kaberst

LEDI1) cBeropmonuoit RGB-mogcseTku,

(cm. ctp. 1, Ne 4) KOTOpas MO3BOJIAET Peann3oBaTh
pasnnyHble CBeTOBbIE 3)(PEKTHI.
Buumanne! Kareropuyeckn
3anpelaeTcsa NOAKIYATh
Kabenb cBerommogHoit RGB-
TOACBETKY C HapyIIeHNeM
TOTAPHOCTH, TAK KaK 3TO MOXKeT
IIPUBECTH K €0 MOBPEXKIEHIIO.
* IlomonHMTENbHBIE CBEfieHUS 00
VICIIO/Ib30BAHUY 9TOI KOJIOAKM
cM. Ha cTp. 32.
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KOJIOZIKA afipecyeMoit
CBETOJIMOTHO TTOICBETKI
(3 xonTakra, ADDR_
LED1)

(em. cTp. 1, Ne 7)

GND

DO_ADDR
vouT

ITa KONOAKA CITY>KUT I
TIOAIK/TIOYEHN S YITMHUTENTbHOTO
Kaberns ajipecyeMort
CBETOJMOIHON TTOACBETKY,
KOTOpas MO3BOJIAET Pean3oBaTh
pasinyHble CBETOBbIE 9P (EKTHI.
Buumanne! Kareropmueckn
3ampelaeTcs NOAKIIYaTh
Kabenb agpecyeMoit
CBETOMOIHOI MOACBETKY C
HapylLIeHeM HOIAPHOCTIH, TaK
KaK 9TO MO>KeT IPUBECTU K €To
TOBPEKAEHNIO.

* IlomonHMTENbHBIE CBEfleHUS 06
JICIIO/Ib30BAHUN 9TOVI KOTIOJIKI

CM. Ha cTp. 33.
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1 Introducao

Obrigado por adquirir a placa mae ASRock H470M-1TX/ac, uma confidvel placa mae
ASRock produzida sob rigoroso controle de qualidade consistente. Esta placa principal
oferece um excelente desempenho com um design robusto em conformidade com o

compromisso da ASRock em fabricar produtos de qualidade e resistentes.

contetido desta documentagdo estard sujeito a alteragdes sem aviso prévio. Caso ocorram
modificagdes a esta doc tagdo, a versdo atualizada estard disponivel no site da
ASRock sem aviso prévio. Se precisar de assisténcia técnica relacionada a esta placa
principal, visite o nosso site para obter informagoes especificas sobre o modelo que estiver
utilizando. Vocé também poderd encontrar a lista de placas VGA e CPU mais recentes
suportadas no site da ASRock. Site da ASRock http://www.asrock.com.

Q Como as especificacdes da placa-mae e do software do BIOS podem ser atualizadas, o

1.1 Conteudo da embalagem

e Placa Mae ASRock H470M-ITX/ac (Fator de Forma Mini-ITX)
* Guia de Instalagdo Rapida da ASRock H470M-ITX/ac

* CD de Suporte da ASRock H470M-1TX/ac

e 2 x Cabos de dados Serial ATA (SATA) (Opcional)

e 1 x Painel de E/S

¢ 2x Antenas de 2,4/5 GHz da ASRock WiFi (Opcional)

¢ 2 x Parafusos para Soquetes M.2 (Opcional)
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1.2 Especificagoes

Plataforma

CPU

Chipset

Memoéria

Slot de
expansao

e Formato Mini-ITX

e Suporta 10" Gerado de Processadores Intel®* Core™ (Soquete 1200)
¢ Digi Power design

¢ Design com 8 fases de alimentagao

¢ Suporta a tecnologia Intel® Turbo Boost 3.0

e Intel® H470

¢ Tecnologia de memoria DDR4 de dois canais
¢ 2x Slots DIMM DDR4
¢ Suporta memoria DDR4 2933/2800/2666/2400/2133, nao ECC,
sem memoria intermedidria
* Por favor, consulte a Lista de Suporte de Memoria no site da
ASRock para obter mais informagao. (http://www.asrock.com/)
* Core™ (19/i7) support DDR4 up to 2933; Core™ (i5/i3), Pentium®
and Celeron® support DDR4 up to 2666.
¢ Suporta modulos de memdria ECC UDIMM (opera em modo
nao-ECC)
¢ Capacidade maxima da memoria do sistema: 64GB
¢ Suporta Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 da Intel®
¢ Contato em Ouro 15y nos slots DIMM

¢ 1 x Slot PCI Express 3.0 x16 (PCIE1: modo x16)
* Suporta NVMe SSD nos discos de inicializagdo
¢ 1x Soquete M.2 Vertical (Tecla E) com médulo Wi-Fi-802.11ac

(na I/O traseira)
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Graficos

Audio

Os gréficos incorporados Intel® UHD e as saidas VGA s6 podem
ser suportados com processadores com GPU integrada.

Codecs Acelerados de Hardware: AVC/H.264, HEVC/H.265 8bit,
HEVC/H.265 10bit, VP8, VP9 8bit, VP9 10bit, MPEG 2, MJPEG,
VC-1

* VP9 10bit e VC-1 sio apenas para decodificagao.

* Codificagao VP8 e VP9 nio sdo suportados pelo SO Windows.

Gréficos, Midia e Computador: Microsoft DirectX 12,

OpenGL 4.5, Intel® Built In Visuals, Intel® Quick Sync Video,
Hybrid / Switchable Graphics, OpenCL 2.1

Visualizagio e Seguranga do Contetido: Rec. 2020 (Wide Color
Gamut), Microsoft PlayReady 3.0, Prote¢do Conteudo SGX Intel®,
Disco Blu-ray UHD/HDR

Saida grafica dupla:Suporta portas HDMI e DisplayPort 1.4 por
controladores de video independentes

Suporta HDMI 1.4 com resolugdo max. até 4K x 2K (4096x2160)
@ 30Hz

Suporta DisplayPort 1.4 com resolugao max. até 4K x 2K
(4096x2304) @ 60Hz

Suporta Auto sincronizagio labial, Deep Color (12bpc), xvYCC e
HBR (High Bit Rate Audio) com porta HDMI 1.4 (E necessario
um monitor compativel com HDMI)

Suporta HDCP 2.3 com Portas HDMI 1.4 e DisplayPort 1.4
Suporta reprodugao HD Ultra (UHD) 4K com portas HDMI 1.4 e
DisplayPort 1.4

Audio HD de 7.1 canais com protegio de contetido (Codec de
4udio Realtek ALC1200)

Suporte audio Blu-ray superior

Suporta Protecido de Sobretensao

Blindagem de isolamento PCB

Camadas de PCB individuais por canal de dudio R/L

Audio Nahimic
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LAN

LAN sem
fios

E/S do
painel
posterior

1x 2,5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s (Dragon RTL-
8125BG):

Suporta Software Dragon 2,5G LAN

- Ajuste Inteligente de Controle de Largura de Banda

- IU Visual Facil de Usar

- Estatisticas de Uso de Rede Visual

- Configuragao Padrdo Otimizada para Modos de Jogo, Navegador
e Transmissao

- Controle de Prioridade Personalizado do Usudrio

Suporta Wake-On-LAN

Oferece Suporte a Protegdo de Relampago/ESD

Suporta Energy Efficient Ethernet 802.3az

Suporta PXE

1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s (Intel® 1219V):

Suporta Wake-On-LAN

Oferece Suporte a Protegdo de Relampago/ESD
Suporta Energy Efficient Ethernet 802.3az
Suporta PXE

Modulo Intel® 802.11ac WiFi (Pacote Gratuito)

Suporta IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Suporta banda dupla (2,4/5 GHz)

Suporta conexao sem fio de alta velocidade até 433Mbps
Suporta Bluetooth 4.2 / 3.0 + Classe II de alta velocidade

2 x Portas de Antena

1 x Porta PS/2 para mouse/teclado

1 x Porta HDMI

1 x DisplayPort 1.4

2 x Portas USB 2.0 (Suporta Protegdo ESD)

4 x Portas USB 3.2 Gen2 Tipo A (10 Gb/s) (Suporta Prote¢ao ESD)
1 x Porta USB 3.2 Gen1 Tipo A (Suporta Prote¢ao ESD)

1 x Porta USB 3.2 Gen1 Tipo C (Suporta Protegao ESD)

2 x Portas LAN RJ-45 com LED (LED ACT/LIGACAO e LED DE
VELOCIDADE)

Fichas de dudio HD: Entrada de Linha / Autofalante Frontal /

Microfone
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Armazena- ¢ 4 x Conectores SATA3 6,0 Gb/s, suporte RAID (RAID 0, RAID 1,
mento RAID 5, RAID 10, Tecnologia de Armazenamento Répido
Intel® 17), NCQ, AHCI e Conexao a Quente*
¢ 1 xsoquete M.2 Ultra (M2_1), suporta Chave M tipo 2280 médulo
M.2 SATA3 6,0 Gb/s e médulo M.2 PCI Express até Gen3 x4
(32 Gb/s)**
¢ 1 xsoquete M.2 Ultra (M2_2), suporta chave M tipo 2280 médulo
M.2 PCI Express até Gen3 x4 (32 Gb/s) **
** Suporta a tecnologia Intel® Optane™
** Suporta NVMe SSD como discos de inicializagao
** Suporta Kit ASRock U.2

Conector ¢ 1 x Cabecgote de LED RGB
* Suporta no total até 12V/3A, Tira de LED de 36W
¢ 1 x Plataforma de LED Ajustéavel
* Suporte no total de até 5V/3A, Faixa LED de 15W
¢ 1 x Conector da ventoinha da CPU (4 pinos)
* O Conector do Ventilador de CPU suporta o ventilador de CPU de
alimenta¢do méaxima 1A do ventilador (12W).
¢ 1 x Conector da ventoinha do Gabinete (4 pinos)
* O Conector do Ventilador do Chassi suporta o ventilador do chassi
de poténcia do ventilador maxima de 1A (12W).
¢ 1 x Conector do ventilador do chassi/Ventilador da Bomba de
Agua (4 pinos) (Controle de Velocidade de Ventoinha Inteligente)
* O Ventilador de Chassi/Ventilador da Bomba de Agua suporta o
ventilador de refrigerador a agua de 2A maximo (24W) poténcia do
ventilador.
* CHA_FAN1/WP podem detectar automaticamente se ventoinha de
3 pinos ou 4 pinos estd em uso.
¢ 1 x Conector alimentagao ATX 24 pinos
¢ 1 x Conector de energia 8-pinos 12V
¢ 1 x Conector de dudio do painel frontal
¢ 1 x Plataforma USB 2.0 (Suporta 2 portas USB 2.0) (Suporta
Protegdo ESD)
o 1 x Plataforma USB 3.2 Genl (Suporta 2 portas USB 3.2 Genl)
(Suporta Protegao ESD)

Fungoes da ¢ AMI Legal UEFI BIOS com suporte multilingue GUI
BIOS e ACPI 6.0 compativel com eventos de despertar
e Suporte SMBIOS 2.7
e CPU, DRAM, PCH 1,05V, VCCIO, VCCSA Multi ajuste de tensdo
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Monitor de ¢ Sensor de Temperatura: Ventilador da CPU, Chassis, Chassis/
hardware Bomba de Agua
e TacOmetro da ventoinha: Ventilador da CPU, Chassis, Chassis/
Bomba de Agua
¢ Ventoinha Silenciosa (Auto ajusta velocidade da ventoinha do
chassi pela temperatura da CPU): Ventilador da CPU, Chassis,
Chassis/Bomba de Agua
e Controle multi-velocidade da ventoinha: Ventilador da CPU,
Chassis, Chassis/Bomba de Agua
e Monitoramento da tensio: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore

SO Microsoft® Windows® 10 64-bit

Certificacoes ¢ FCC,CE
* Preparada para ErP/EuP (é necessaria uma fonte de alimentagdo
preparada para ErP/EuP)

* Para obter informagées detalhadas sobre o produto, por favor, visite o nosso site: http://www.asrock.com

Por favor, observe que existe um certo risco envolvendo overclocking, incluindo o ajuste

A das defini¢oes na BIOS, a aplicagdo de tecnologia Untied Overclocking ou a utilizagdo de
ferramentas de overclocking de terceiros. O overclocking poderd afetar a estabilidade do
sistema ou mesmo causar danos nos componentes e dispositivos do seu sistema. Ele deve ser
realizado por sua conta e risco. Nao nos responsabilizamos por possiveis danos causados
pelo overclocking.
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1.3 Configuracgédo dos jumpers

A imagem abaixo mostra como os jumpers sao configurados. Quando a tampa do jumper é
colocada nos pinos, o jumper é "Curto". Se nao for colocada uma tampa de jumper nos pinos,

o jumper é "Aberto".

W W

Short Open

Apagar o Jumper CMOS

(CLRMOS1) ,
Jumper de 2 pinos
(ver p.1, N.2 15)

CLRMOSI permite que vocé limpe os dados do CMOS. Para apagar e reinicializar os
parametros do sistema nos valores predefinidos, desligue o computador e desplugue a
tomada da alimentagao. Depois de aguardar 15 segundos, use uma capa de jumper para
fazer curto dos pinos no CLRMOSI por 5 segundos. No entanto, nao apague o CMOS logo
ap0s ter realizado a atualizagdo da BIOS. Se vocé precisar apagar o CMOS logo ap6s ter
terminado uma atualizagao da BIOS, devera primeiro iniciar o sistema e voltar a encerra-
lo antes de apagar o CMOS. Por favor, observe que a senha, data, hora e perfil padrao do
usuario serdo apagados so se a bateria CMOS for removida. Por favor, ndo se esquega de

retirar a tampa do jumper depois de apagar o CMOS.
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1.4 Suportes e conectores onboard

Os conectores e suportes onboard NAO sdo jumpers. NAO coloque tampas de jumpers sobre
estes terminais e conectores. Colocar tampas de jumpers sobre os terminais e conectores ird
causar danos permanentes a placa-mae.

Suporte do painel de O} eno Ligue o botao de alimentagao,
sistema GND1O|OF RESET# o botdo de reinicializagio e o
(PAINELL1 de 9 pinos) PWERPBLTEﬁ:g 8::25@_ indicador do estado do sistema
(ver p.1,N.»13) pLED+ JO|O} HoLED+ 1O chassi deste suporte, de

1 acordo com a descri¢ao abaixo.
Observe os pinos positivos e
negativos antes de conectar os
cabos.

Conecte o botdo de alimentagdo no painel frontal do chassi. Vocé pode configurar a

Q PWRBTN (Botdao de alimentagdo):

forma para desligar o seu sistema através do botao de alimentagao.

RESET (Botao de reinicializagdo):

Conecte o botdo de reinicializagdo no painel frontal do chassi. Pressione o botao de
reinicializagdo para reiniciar o computador, se ele congela e falha ao realizar um reinicio
normal.

PLED (LED de alimentagao do sistema):

Conecte o indicador do estado da alimentagao no painel frontal do chassi. O LED ficard
aceso quando o sistema estiver em funcionamento. O LED ficard piscando quando o
sistema estiver nos estados de suspensio S1/83. O LED ficard desligado quando o sistema
estiver no estado de suspensio S4 ou desligado (S5).

HDLED (LED de atividade do disco rigido):
Conecte o LED de atividade do disco rigido no painel frontal do chassi. O LED ficard
aceso quando o disco rigido estiver lendo ou registrando dados.

O design do painel frontal poderd variar dependendo do chassi. Um médulo de

painel frontal consiste principalmente em um botdo de alimentagio, um botdo de
reinicializacao, um LED de alimentagdo, um LED de atividade do disco rigido, um alto-
falante, etc. Ao conectar seu médulo de painel frontal do chassi a este conector, certifique-
se de que os fios e os pinos correspondem de forma correta.




Conectores série ATA3
(SATA3_0:

ver p.1, N.° 10)
(SATA3_1:

ver p.1, N.°9)
(SATA3_2:

ver p.1, N.° 12)
(SATA3_3:

ver p.1, N.° 11)

SATA3 3 SATA3_1
] [———
[——1 [—I
SATA3 2 SATA3 0

Estes quatro conectores SATA3
suportam cabos de dados

SATA para dispositivos de
armazenamento interno com uma
taxa de transferéncia de dados de
até 6,0 Gb/s.

Suporte USB 2.0
(USB_34 de 9 pinos)
(ver p.1,N.c 14)

DUMMY
GND! GND
P+ P+
P- P-
USB_PWR USB_PWR
1

Hé um cabegote USB 2.0 nesta
placa-miée. Cada suporte USB 2.0

pode ter duas portas.

Plataforma USB 3.2 Genl
(USB3_34 de 19 pinos)
(ver p.1,N.° 8)

Vbus
Vbus. IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1

Ha um cabegote nesta placa-mae.
Este suporte USB 3.2 Genl pode
suportar duas portas.

Suporte de audio do painel
frontal

(HD_AUDIOL1 de 9 pinos)
(ver p.1,N.217)

GND
PRESENCE#
MIC_RET

Este suporte destina-se a conexao
dos dispositivos de dudio no

painel de dudio frontal.

H470M-ITX/ac
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PWRBTN (Botio de alimentagao):
Conecte o botdo de alimentagao no painel frontal do chassi. Vocé pode configurar a
forma para desligar o seu sistema através do botdo de alimentagao.

RESET (Botdo de reinicializagdo):

Conecte o botao de reinicializagdo no painel frontal do chassi. Pressione o botdo de
reinicializagdo para reiniciar o computador, se ele congela e falha ao realizar um reinicio
normal.

PLED (LED de alimentagio do sistema):

Conecte o indicador do estado da alimentagao no painel frontal do chassi. O LED ficard
aceso quando o sistema estiver em funcionamento. O LED ficard piscando quando o
sistema estiver nos estados de suspensao S1/S3. O LED ficard desligado quando o sistema

estiver no estado de suspensao S4 ou desligado (S5).

HDLED (LED de atividade do disco rigido):
Conecte o LED de atividade do disco rigido no painel frontal do chassi. O LED ficard
aceso quando o disco rigido estiver lendo ou registrando dados.

O design do painel frontal poderd variar dependendo do chassi. Um médulo de

painel frontal consiste principalmente em um botao de alimentagao, um botdo de
reinicializagdo, um LED de alimentagdo, um LED de atividade do disco rigido, um alto-

falante, etc. Ao conectar seu médulo de painel frontal do chassi a este conector, certifique-
se de que os fios e os pinos correspondem de forma correta.

Suporte do alto-falante do
chassi

(SPEAKERI de 4 pinos)
(ver p.1,N.° 16)

SPEAKER
DUMMY-
DUMMY-

+5V-

Por favor, conecte o alto-falante
do chassi a este suporte.

Chassis / Conectores da

Esta placa mae fornece conectores

FAN_SPEED_CONTROL—1O 4
ventoinha de bomba de CHFA X;:f\%f:igé:g ; de ventilador do chassis de
dgua GND—O U refrigeracio a dgua de 4 pinos.
(CHA_FAN1/WP de Se vocé pretende conectar um
4 pinos) ventilador de refrigeragdo a dgua
(ver p.1,N.° 3) de chassis de 3 pinos, por favor,
conecte-o ao Pino 1-3.
Conector do ventilador do 4321 Ligue o cabo do ventilador
chassi aos conectores do ventilador e
(CHA_FAN?2 de 4 pinos) FAN_SPEED_CONTROL corresponda o cabo preto com o
(ver p.1,N.2 18) CHAJANJ"EEZ 5 pino de ligagdo a terra.
GND




Conector da Ventoinha da  an_speen_controL 5 ]+ Esta placa mae inclui um conector

CPU FANZTZSEDig 2 de ventilador da CPU (Ventilador

(CPU_FANI1 de 4 pinos) GND Lo ||+ silencioso) de 4 pinos. Se vocé

(ver p.1,N.22) pretende conectar um ventilador
da CPU de 3 pinos, por favor,
conecte-o0 ao Pino 1-3.

Conector de alimentagao Esta placa-mae inclui um conector

ATX de alimentagao ATX de 24 pinos.

(ATXPWRI de 24 pinos)

(ver p.1,N.2 6)

Conector de alimentagdo L—— Esta placa-mae inclui um conector

de 12V ATX UL de alimentagdo de 12V ATX de

(ATX12V1 de 8 pinos) 4 LUUL] : 8 pinos. Para utilizar uma fonte

(ver p.1,N.0 1) de alimentagao ATX de 4 pinos,
introduza-a no Pino 1 e Pino 5.
*Aviso: Certifique-se que o cabo
de forga conectado é para o CPU
e nao para a placa grafica. Nao
ligue o cabo de for¢a PCle a este
conector.

Cabegote de LED RGB , Cabegote RGB é usado para

(RGB_LEDI de 4 pinos) 12VG R B conectar o cabo de extensio

(ver p.1,N.24)

de LED RGB que permite aos
usudrios escolher entre varios
efeitos de iluminagao LED.
Atenc¢ao: Nunca instale o cabo
RGB LED na orientagio errada;
caso contrario, o cabo pode ser
danificado.

* Consulte a pagina 32 para obter
mais informacdes sobre esta plata-

forma.

H470M-ITX/ac
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Plataforma de LED GND Esta plataforma é usada para

Ajustavel conectar caboi de extensdo

(ADDR_LED1 3 pinos) Dg-ADDR Ajustével de LED que permite
vouT

(ver p.1,N.27) 3 aos usudrios escolher entre varios

efeitos de iluminagdo de LED.
Atengao: Nunca instale o cabo
de LED Ajustavel na orientagao
errada, caso contrario o cabo
pode ser danificado.

* Consulte a pagina 33 para obter
mais informagdes sobre esta plata-

forma.
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1 Wprowadzenie

Dzigkujemy za zakupienie plyty glownej ASRock H470M-ITX/ac, niezawodnej plyty
gléwnej produkowanej z konsekwentnie wykonywana przez firme ASRock, rygorystyczng
kontrolg jakosci. Plyta ta zapewnia doskonala jako$¢ dziatania i solidng konstrukcje,
spelniajaca zobowiazanie firmy ASRock do dostarczania produktéw o wysokiej jako$ci i

wytrzymatosci.

Poniewaz specyfikacje plyty glownej i oprogramowanie BIOS mogq zostaé
zaktualizowane, zawartos¢ tej dokumentacji moze zostac zmieniona bez powiadomienia.
W przypadku jakichkolwiek modyfikacji tej dokumentacji, zaktualizowana wersja bedzie
dostepna na stronie internetowej ASRock, bez dalszego powiadomienia. Jesli wymagana
Jjest pomoc techniczna w odniesieniu do tej plyty gléwnej, nalezy odwiedzic strong
internetowg w celu uzyskania specyficznych informacji o uzywanym modelu. Na stronie
internetowej ASRock, mozna takze pobrac listg najnowszych kart VGA i obstugiwanych
CPU. Strona internetowa ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Zawartos¢ opakowania

¢ Plyta gléwna ASRock H470M-ITX/ac (Wspotczynnik ksztaltu Mini-ITX)
e Skrécona instrukcja instalacji ASRock H470M-ITX/ac

¢ Pomocnicza ptyta CD ASRock H470M-1TX/ac

¢ 2 x kable danych Serial ATA (SATA) (Opcjonalne)

* 1x ostona panelu Wejécia/Wyjscia

¢ 2 xanteny ASRock WiFi 2,4/5 GHz (Opcjonalna)

¢ 2 x $ruby do gniazda M.2 (Opcjonalne)
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1.2 Specyfikacje

Platforma

CPU

Chipset

Pamiec

Gniazdo
rozszerzenia

o Wspolczynnik ksztattu Mini-ITX

¢ Obsluga 10" Gen procesoréw Intel® Core™ (Socket 1200)
¢ Digi Power design

® Sekcja zasilania 8 Power Phase Design

¢ Obstuga technologii Intel® Turbo Boost 3.0

e Intel® H470

¢ Technologia pamieci Dual Channel DDR4
¢ 2 x gniazda DDR4 DIMM
¢ Obstuga niebuforowanej pamigci DDR4
2933/2800/2666/2400/2133 non-ECC
* Sprawdz liste obstugiwanej pamigci na stronie internetowej ASRock
w celu uzyskania dalszych informacji. (http://www.asrock.com/)
* Core™ (i9/i7) obstuguje DDR4 do 2933; Core™ (i5/i3), Pentium®
and Celeron® obstuguje DDR4 do 2666.
¢ Obstuga moduléw pamigci ECC UDIMM (dzialanie w trybie
non-ECC)
o Maks. wielko$¢ pamieci systemowej: 64GB
¢ Obstuga Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
e 15 pozlacane styki w gniazdach DIMM

¢ 1x gniazdo PCI Express 3.0 x 16 (tryb PCIEL: x16)

* Obstuga SSD NVMe, jako dyskéw rozruchowych

¢ 1x pionowe gniazdo M.2 (Key E) z wbudowanym modutem
WiFi-802.11ac (z tylu Wejscia/Wyjscia)
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Grafika

Audio

Whbudowana grafika Intel®° UHD i wyjécia VGA s3 obstugiwane
wylacznie z procesorami, ktore majg zintegrowane GPU.
Sprzetowo przyspieszane kodeki: AVC/H.264, HEVC/H.265 8-bit,
HEVC/H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit, MPEG2,
MJPEG, VC-1

* VP9 10bit i VC-1 stuza wylacznie do dekodowania.
* VP8 i VP9 kodowania nie s3 obstugiwane przez system operacyjny

Windows

Grafika, Media i komputery: Microsoft DirectX 12, OpenGL 4.5,
Intel® Built In Visuals, Intel® Quick Sync Video, Hybrid /
Switchable Graphics, OpenCL 2.1

Bezpieczenstwo wyswietlania i tresci: Rec. 2020 (Wide Color
Gamut), Microsoft PlayReady 3.0, Intel® SGX Content Protection,
UHD/HDR Blu-ray Disc

Podwdjne wyjscie graficzne:Obstuga HDMI i DisplayPort 1.4
przez niezalezne sterowniki graficzne

Obstuga HDMI 1.4 z maks. rozdzielczoscia do 4K x 2K
(4096x2160) przy 30Hz

Obstuga DisplayPort 1.4 z maks. rozdzielczoécig do 4K x 2K
(4096x2304) przy 60Hz

Obstuga Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC i HBR (High
Bit Rate Audio) z portami HDMI 1.4 (Wymagany monitor zgodny
z HDMI)

Obstuga portow HDCP 2.3 z HDMI 1.4 i DisplayPort 1.4
Obstuga odtwarzania 4K Ultra HD (UHD) z portami HDMI 1.4 i
DisplayPort 1.4

Audio HD 7.1 CH z zabezpieczeniem tresci (Kodek audio Realtek
ALC1200)

Obstuga audio Blu-ray Premium

Obstuga zabezpieczenia przed przepieciami

Ekranowanie izolacji PCB

Indywidualne warstwy PCB dla kanatu audio R/L

Nahimic Audio

109



LAN

Bezprze-
wodowa siec
LAN

Tylny panel
Wejscia/
Wyjscia

110

1x 2,5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s (Dragon RTL-
8125BG):

Obstuguje oprogramowanie Dragon 2,5G LAN

- Inteligentne automatycznie regulowane sterowanie
przepustowoscia

- Graficzny, przyjazny dla uzytkownika interfejs

- Graficzna statystyka wykorzystania sieci

- Optymalizowane ustawienia domyslne dla gier, przegladarki i
trybow transmisji strumieniowej

- Ustawiane przez uzytkownika sterowanie priorytetami

Obstuga Wake-On-LAN

Obstuga zabezpieczenia przed wyladowaniami atmosferycznymi/

ESD

Obstuga Energy Efficient Ethernet 802.3az

Obstuga PXE

1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s (Intel® 1219V):

Obstuga Wake-On-LAN

Obstuga zabezpieczenia przed wyladowaniami atmosferycznymi/
ESD

Obstuga Energy Efficient Ethernet 802.3az

Obstuga PXE

Modut WiFi Intel® 802.11ac

Obstuga IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Obstuga dwéch pasm (2,4/5 GHz)

Obstuga wysokiej szybkosci polaczen bezprzewodowych do
433 Mbps

Obstuga Bluetooth 4.2 / 3.0 + Wysokiej szybkosci klasa II

2 x porty anteny

1 x port myszy/klawiatury PS/2

1 x port HDMI

1 x DisplayPort 1.4

2 x porty USB 2.0 (Obstuga zabezpieczenia ESD)

4 x port USB 3.2 Gen2 typu A (10 Gb/s) (Obstuga zabezpieczenia
ESD)

1 x port USB 3.2 Genl typu A (obstuguje zabezpieczenia ESD)

1 x port USB 3.2 Genl typu C (obstuguje zabezpieczenia ESD)

2 x porty LAN RJ-45 z LED (LED ACT/LINK i LED SPEED)
Gniazda audio HD: Wejécie liniowe / Glo$nik przedni / Mikrofon
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Przecho- e 4 xzlgcza SATA3 6,0 Gb/s, obstuga (RAID 0, RAID 1, RAID 5,
wywanie RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 17), NCQ, AHCI i Hot
Plug*

e 1 x gniazdo Ultra M.2 (M2_1), obstuga M Key typu 2280 modutu
M.2 SATA3 6,0 Gb/s i modutu M.2 PCI Express do Gen3 x4
(32 Gb/s)**

¢ 1 x gniazdo Ultra M.2 (M2_2), obsluga Key M typu 2280 modutu
M.2 PCI Express do Gen3 x4 (32 Gb/s)**

** Obstuga technologii Intel®° Optane™

** Obstuga SSD NVMe, jako dyskéw rozruchowych

** Obstuga ASRock U.2 Kit

Zlacze ¢ 1 x zlacze gldwkowe LED RGB
* Obstuga tacznie do 12V/3A, pasek LED 36W
¢ 1 x adresowalne zfgcze gtéwkowe LED
* Obstuga tacznie do 5V/3A, pasek LED 15W
¢ 1 x zfgcze wentylatora CPU (4-pinowe)
* Zlacze wentylatora CPU obstuguje wentylator CPU maksymalnym
pradem zasilania wentylatora 1A (12W).
¢ 1 x zfgcze wentylatora obudowy (4-pinowe)
* ZYacze wentylatora obudowy obstuguje wentylator obudowy
maksymalnym pradem zasilania wentylatora 1 A (12 W).
¢ 1 x zfacza wentylatora obudowy/pompy wodnej (4-pinowe)
(Inteligentne sterowanie predkoscig obrotowa wentylatora)
* ZYacze wentylatora obudowy/pompy wodnej obstuguje wentylator
ukladu chtodzenia maksymalnym pradem zasilania wentylatora 2A
(24W).
* CHA_FAN1/WP moze automatycznie wykrywac, jesli uzywany jest
wentylator 3-pinowy lub 4-pinowy.
* 1 x 24 pinowe zlacze zasilania ATX
¢ 1 x 8 pinowe zlacze zasilania 12 V
¢ 1 x zfgcze audio na panelu przednim
¢ 1 x zlacza glowkowe USB 2.0 (obstuguje 2 porty USB 2.0) (Obstuga
zabezpieczenia ESD)
¢ 1x porty gléwkowe USB 3.2 Genl (obstuga 2 portéw USB 3.2
Genl) (obstuga zabezpieczenia ESD)

Funkcja ¢ Obsluga starszych wersji BIOS AMI UEFI z wielojezycznym GUI
BIOS ® Zgodnos¢ zdarzen wybudzania z ACPI 6.0
* Obstuga SMBIOS 2.7
* Wiele regulacji napiecia CPU, DRAM, PCH 1,05V, VCCIO,
VCCSA
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Monitor ¢ Wykrywanie temperatury: CPU, obudowa, wentylatory obudowy/
sprzetu pompy wodnej
¢ Obrotomierz wentylatora: CPU, obudowa, wentylatory obudowy/
pompy wodnej
¢ Cichy wentylator (Automatyczna regulacja predkosci obrotowej
wentylatora obudowy przez temperature CPU): CPU, obudowa,
wentylatory obudowy/pompy wodnej
¢ Kontrola wielu predkosci obrotowych wentylatora: CPU,
obudowa, wentylatory obudowy/pompy wodnej
¢ Monitorowanie napiecia: Napiecie rdzenia CPU Vcore +12 'V, +5 'V,
+3,3V

System Microsoft® Windows® 10 64-bitowy
operacyjny

Certyfikaty e FCC,CE
¢ Gotowo$¢ do obstugi ErP/EuP (Wymagane zasilanie z gotowoscia
obstugi ErP/EuP)

* Dla uzyskania szczeglowej informacji o produkcie, nalezy odwiedzic naszq strong internetowg: http://www.asrock.com

Nalezy pamigtal, ze przetaktowywanie jest zwigzane z pewnym ryzykiem, wlgcznie

A z regulacjg ustawiert w BIOS, zastosowaniem Untied Overclocking Technology lub
uzywaniem narzedzi przetaktowywania innych firm. Przetaktowywanie moze wplywac na
stabilnos¢ systemu lub nawet powodowac uszkodzenie komponentéw i urzgdzen systemu.
Powinno to zosta¢ zrobione na wlasne ryzyko i koszt. Nie odpowiadamy za mozliwe
uszkodzenia spowodowane przetaktowywaniem.
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1.3 Ustawienia zworek

Ta ilustracja pokazuje ustawienia zworek. Po umieszczeniu nasadki zworki na pinach, zworka

jest “Zwarta”. Jesli nasadka zworki nie jest umieszczona na pinach, zworka jest “Otwarta”

W W

Short Open

Zworka usuwania danych
z pamieci CMOS

(CLRMOS1) ,

i 2-pinowa zworka
(sprawdz s.1, Nr 15)

CLRMOSI umozliwia usunigcie wszystkich danych z pamieci CMOS. Aby usunac¢ i
zresetowac parametry systemu do ustawien domyslnych, wylacz komputer i odtacz
przewdd zasilajacy od zasilania. Po odczekaniu 15 sekund, uzyj nasadke zworki do zwarcia
pinéw CLRMOSI na 5 sekund. Jednak, nie nalezy usuwa¢ danych z pamieci CMOS zaraz
po wykonaniu aktualizacji BIOS. Jesli wymagane jest usunigcie danych z pamieci CMOS
po zakonczeniu aktualizacji BIOS, przed rozpoczeciem usuwania danych z pamieci CMOS
nalezy najpierw uruchomi¢ system, a nastepnie wylaczy¢ go. Nalezy pamietac, ze hasto,
data, czas i domy$lny profil uzytkownika zostang usunigte tylko po wyjeciu baterii CMOS.
Nalezy pamietaé, aby po usunieciu danych z pamigci CMOS, usung¢ nasadke zworki.
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Zlycze gtowkowe na

(9-pinowe PANELI)

1.4 Wbudowane zfacza gtdwkowe i inne ztacza

Wbudowane ztgcza gléwkowe i inne zlgcza sq bezzworkowe. NIE nalezy umieszczaé zworek
nad tymi zlgczami glowkowymi i zlgczami. Umieszczanie zworek nad zlgczami gléwkowymi i
zlgczami spowoduje trwale uszkodzenie plyty glownej.

O} eno Podlgcz do tego ztacza
panelu systemu GND1O[OF RESET#  gldwkowego przelacznik
PWERBTN# 10| OF GND zasilania, przelacznik
PLED- +O| Ot HDLED- - )
(sprawdz s.1, Nr 13) pLED+ JO|O} HoLED+  Tesetowania i wskaznik stanu
1 systemu na obudowie, zgodnie z

pokazanym ponizej przydzialem
pinéw. Przed podiaczeniem
kabli nalezy zapisa¢ pozycje

pindéw plus i minus.

PWRBTN (Przelgcznik zasilania):
Podlgcz do przelgcznika zasilania na panelu przednim obudowy. Mozna skonfigurowaé
sposéb wylgczania systemu z uzyciem przetgcznika zasilania.

RESET (Przelgcznik resetowania):
Podtgcz do przelgcznika resetowania na panelu przednim obudowy. Nacisnij przelgcznik
resetowania w celu ponownego uruchomienia komputera, jesli komp zawiesi sig i nie

wykona normalnego po g0 uruch

PLED (Dioda LED zasilania systemu):

Podlgczenie do wskaznika stanu zasilania na panelu przednim obudowy. Ta dioda LED
jest wigczona podczas dziatania systemu. Ta dioda LED miga, gdy system znajduje sig
w stanie uspienia S1/S3. Ta dioda LED jest wylgczona, gdy system znajduje si¢ w stanie
uspienia S4 lub wylgczenia zasilania (S5).

HDLED (Dioda LED aktywnosci dysku twardego):
Podlgczenie do diody LED aktywnosci dysku twardego na panelu przednim obudowy.
Dioda LED jest wlgczona, podczas odczytu lub zapisu danych przez dysk twardy.

Konstrukcja panelu przedniego zalezy od obudowy. Modut panelu przedniego zawiera
przede wszystkim przelgcznik zasilania, przelgcznik resetowania, diode LED zasilania,
diode LED aktywnosci dysku twardego, glosnik, itd. Po podlgczeniu modutu panelu
przedniego obudowy do tego zlgcza glowkowego upewnij sie, Ze jest prawidtowo
dopasowany przydzial przewodéw i przydziat pinéw.




Z¥jcza Serial ATA3
(SATA3_0:
sprawdz s.1, Nr 10)
(SATA3_1:
sprawdz s.1, Nr 9)
(SATA3_2:
sprawdz s.1, Nr 12)
(SATA3_3:
sprawdz s.1, Nr 11)

([o—

SATA3_3 SATA3_1

SATA3_2 SATA3_0

I—1]

Te cztery zkacza SATA3
obstuguja kable danych SATA dla
wewnetrznych urzadzen pamieci
z szybkoscig transferu danych do
6,0 Gb/s.

Z}ycza glowkowe USB 2.0
(9-pinowe USB_34)
(sprawdz s.1, Nr 14)

GND! GND
P+ P+
P- P-
USB_PWR USB_PWR
1

Na tej plycie gtéwnej znajduje si¢
jedno zlacze gtéwkowe USB 2.0.
Zlycze gtowkowe USB 2.0 moze

obstugiwa¢ dwa porty.

Zlacza glowkowe USB 3.2
Genl

(19-pinowe USB3_34)
(sprawdz s.1, Nr 8)

Vbus.
IntA_PA_SSRX-
IntA_PA_SSRX+

IntA_PA_SSTX-

Vbus
IntA_PB_SSRX-
IntA_PB_SSRX+
GND
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1

Na tej plycie gtownej znajduje sie
jedno ztacze glowkowe. To zlgcze
gléwkowe USB 3.2 Genl moze
obstugiwaé dwa porty.

Ztacze gtowkowe audio
panelu przedniego
(9-pinowe HD_AUDIO1)
(sprawdz s.1, Nr 17)

GND
PRESENCE#
MIC_RET

To ztacze gléwkowe stuzy do
podtaczania urzadzen audio do

przedniego panelu audio.

H470M-ITX/ac
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PWRBTN (Przetgcznik zasilania):
Podlgcz do przelgcznika zasilania na panelu przednim obudowy. Mozna skonfigurowaé
sposob wylgczania systemu z uzyciem przelgcznika zasilania.

RESET (Przelgcznik resetowania):
Podlgcz do przelgcznika resetowania na panelu przednim obudowy. Nacisnij przetgcznik
resetowania w celu ponownego uruchomienia komputera, jesli komp zawiesi sig i nie

wykona normalnego ponownego uruchomienia.

PLED (Dioda LED zasilania systemu):

Podlgczenie do wskaznika stanu zasilania na panelu przednim obudowy. Ta dioda LED
Jjest wlgczona podczas dzialania systemu. Ta dioda LED miga, gdy system znajduje sig
w stanie uspienia S1/S3. Ta dioda LED jest wylgczona, gdy system znajduje sig w stanie
uspienia S4 lub wylgczenia zasilania (S5).

HDLED (Dioda LED aktywnosci dysku twardego):
Podlgczenie do diody LED aktywnosci dysku twardego na panelu przednim obudowy.
Dioda LED jest wlgczona, podczas odczytu lub zapisu danych przez dysk twardy.

Konstrukcja panelu przedniego zalezy od obudowy. Modut panelu przedniego zawiera
przede wszystkim przetgcznik zasilania, przelgcznik resetowania, diode LED zasilania,

diodg LED aktywnosci dysku twardego, glosnik, itd. Po podlgczeniu modutu panelu

przedniego obudowy do tego ztgcza glowkowego upewnij sie, ze jest prawidtowo

dopasowany przydzial przewodéw i przydziat pinéw.

Zkacze gtéwkowe glto$nika
obudowy

(4-pinowe SPEAKER1)
(sprawdz s.1, Nr 16)

SPEAKER
DUMMY
DUMMY-

+5V-

Podlacz to tego zlacza
glowkowego gtosnik obudowy.

Zacze /wentylatora pompy

Ta plyta gtéwna udostepnia

FAN_SPEED_CONTROL—f3 ] 4
wodnej obudowy CH:;;fyaf:Z[E):g 3> 4-pinowe zlacze obudowy
(4-pinowe CHA_FAN1/ GNo—OH ' wentylatora chlodzenia wodnego.
WP) Jesli planowane jest podlaczenie
(sprawdz s.1, Nr 3) 3-pinowego wentylatora

chtodzenia wodnego obudowy,

nalezy je podigczy¢ do pindw 1-3.
Zacze wentylatora 4321 Podlacz przewody wentylatora
obudowy do zlacza wentylatora i dopasuj
(4-pinowe CHA_FAN2) FAN_SPEED_CONTROL czarny przewod do styku masy.
(sprawdz s.1, Nr 18) CHA_FAN_SPEED

+12V
GND
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Z¥acze wentylatora CPU Fan_speeD_conTroL J 5 ]« Ta plyta gtéwna udostepnia
(4-pinowe CPU_FANT1) FANZTZSEng > 4-pinowe zlacze wentylatora
(sprawdz s.1, Nr 2) GND to ||+ CPU (Cichy wentylator). Jesli
planowane jest podlaczenie
3-pinowego wentylatora CPU,
nalezy je podlaczy¢ do pinéw 1-3.
ZYacze zasilania ATX Ta plyta gtéwna udostepnia

(24-pinowe ATXPWRI)
(sprawdz s.1, Nr 6)

24-pinowe ztgcze zasilania ATX.

ZYacze zasilania ATX 12V 8 5 Ta plyta gtéwna udostepnia

—
(8-pinowe ATX12V1) vty 8-pinowe zlgcze zasilania ATX
(sprawdz s.1, Nr 1) 4 LUUL] : 12 V. W celu uzycia 4-pinowego

zasilacza ATX, nalezy podlaczy¢
je wzdtuz pinu 1 i pinu 5.
*Ostrzezenie: Upewnij sie, Ze
podlaczony kabel zasilajacy jest
przeznaczony do CPU, a nie do
karty graficznej. Nie podlaczaj
do tego zlacza kabla zasilajacego

PCle.
Ziacze gtéwkowe LED ; Ztacze glowkowe RGB jest
RGB 12VG R B uzywane do podigczenia
(4-pinowe RGB_LED1) przedtuzacza LED RGB, ktéry
(sprawdz s.1, Nr 4) umozliwia uzytkownikom wybér

sposrod roznych efektow swiatta
LED.

Ostrzezenie: Nigdy nie nalezy
instalowa¢ kabla LED RGB w
nieprawidlowym kierunku; w
przeciwnym razie kabel moze
zosta¢ uszkodzony.

* Dalsze instrukcje dotyczace
tego zlacza glowkowego nalezy

sprawdzi¢ na stronie 32.
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Adresowalne zltacze
gléwkowe LED
(3-pinowe ADDR_LED1)
(sprawdz s.1, Nr 7)

GND

DO_ADDR
vouT

To ztacze gtowkowe LED

jest uzywane do podlaczenia
adresowalnego przedtuzacza LED,
ktéry umozliwia uzytkownikom
wybdr sposréd réznych efektow
$wiatta LED.

Ostrzezenie: Nigdy nie nalezy
instalowac adresowalnego
kabla LED w nieprawidlowym
kierunku; w przeciwnym razie
kabel moze zosta¢ uszkodzony.
* Dalsze instrukcje dotyczace
tego zfgcza glowkowego nalezy
sprawdzi¢ na stronie 33.
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Mini-ITX & 2 €

10 Al ol Intel® Core™ ZZ A 4] 2] 41 (227 1200)
Digi Power design

L I A R

Intel® Turbo Boost 3.0 7] & 2| A

Intel® H470

S 52 DDR4 W 28] V)&

DDR4 DIMM &% 2 7}

DDR4 2933/2800/2666/2400/2133 H] -ECC, H] ¥ 3] 3] w] x2] 2]
2]

* 37} A 85 13} A W ASRock $1AFo] Eol] 9l w2 ] 2]
=5 x4 Al 2 . (http://www.asrock.com/)

* Core™ (19/i7) = 2] ol 2933 7} 2] DDR4 5 #| 43} 32 ; Core™
(i5/i3), Pentium® 2 Celeron® &= | tl] 2666 7} 2] DDR4 & 2| %13} 7.

ECC UDIMM #| ®.8] 2% (H] -ECC R E ol 4 253} ) %] 9]
Al 2~H v 2] ol -8-2F : 64GB

Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0 214
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o 222 nt]e] & 8 : Microsoft DirectX 12, OpenGL 4.5,
Intel® Built In Visuals, Intel® Quick Sync Video, Hybrid / Switchable
Graphics, OpenCL 2.1

o T]2AaZ o] & = B3k : Rec. 2020 (Wide Color Gamut),
Microsoft PlayReady 3.0, Intel® SGX Content Protection, UHD/
HDR &-Fdo] t]~=1

o o] 2 =Y 55 v ~Eeo] HEE| 2 HDMI 2
DisplayPort 1.4 . E 2] €1

« HDMI 1.4 2141 ( 2] 8|4 = 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz)

« DisplayPort 1.4 2] 1 ( 2] o} 8|4} = 4K x 2K (4096x2304) @ 60Hz)

« Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC 2 HBR (High Bit Rate
Audio) (HDMI 1.4 £ E ¥3) 2]l (HDMI 33+ 2U]E] F Q)

« HDCP 2.3 (HDMI 1.4 ¥ DisplayPort 1.4 £.E %3} ) 2] ¢

« HDMI 1.4 & DisplayPort 1.4 £ E-5 ©]-§-3} 4K Ultra HD (UHD)
EEEE!

2Cle o TEIZ BT E 0]837.1 CHHD 2] 2 2] (Realtek
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o Z2|u] <] Blu-ray 2] 2 2] €1
o AH] B3 24
« PCBHE4 )9
o R/L 2] 3471 pCB #o] o]

o Nahimic 2.t] 2
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8125BG):
« Dragon 2.5G LAN 2= E 9] o] 2] 9]
-thed Z Alof of] ek 2~ntE AbE 2
- A1 ZbH o 2 ARg-atol| Al 3143k Ul
- A2y Z 3o} ot Lﬂ A=z A EA
A, BEReA ] e R 43R v 4
AR Y A 2
« Wake-On-LAN #] ¢
« ®JN /ESD R& 2]
o A o]l 802.3az A1 ¥
« PXE A4
Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s 1 7 (Intel® 1219V):
o Wake-On-LAN #| ]
« W /ESD B3 2] Y
o A o]t)l 802.3az A1 ¥
« PXE A4
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Short Open

Clear CMOS # ¥
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(1301, 15 &

- 2 3 Ay
7‘(:]—}_) qiLiie=]

CLRMOSI & A}-8-3}6] CMOS ol A 45 dlo]e] & A& 5= ol th. Al 2~ 8 5je}u]
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BIOS QJvlo] E& k23t 25 CMOS & Aok & 44, ¢4 *1/‘%9 < FEE F
01 ¢~ qldlo] EE 223 th-g CMOS A $-7] 2] S- & oF gk} . CMOS Hl e 2] =
7éT°ﬂUP oF3 , dat, A7k, ALEA) 718 =g atele] A ¢)F]U el . CMOS
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]

14 =225

3

Ql

|

—_

S E

Al

I &

S5 SE]s) AGE L 5k obe]h. H3 g LB E ST o} A o] 29-7]
A oH A2 e LR E A TS} A ol 490 me] B e} A 02 4y

Alz~®l 9 &Y Ol enp AR A =93], =24l &~
(9 % PANEL1) oND{O[O}FReEsET 2] %] | A| 2~ A HA|EL
Aol 13 g5 PUEEIIIGGEE  otelel 5 gel whet o] o
PLED-+ r HDLED-
Hx) pLeos O[O} Hoten+  T1ol A2 el Aol &<
1 A7 a7 Aol FF W} &3

A4 A o] A 290 ol A Fuleh, A 9] A F o gof w2
nE e PYY 5 A

Q PWRBIN ( & AR|A] ):

RESET ( 2|4 A2|X] ):
A A g o] 2]l 9] 3] o] A F gk, Z el 7 =] 51w 4] A A
s fslz] ZE A3 2| A 293

PLED ( A|AE! Z 2l LED):

A Al A g d o] H 9l A FA]E ol AE Il Al &Ho] Fsslw JlE
= LED 7} AHA &l Al =8]o] §1/83 tf 7] 4} el of] 9l-& wjj+= LED 7} A<=
kel Al w]o] sS4 T 7] el mE= AU A% (S5) AEf ol 315w+ LED
IFAA .

HDLED ( 5tE E2}0|2 S&} LED):
2] A s d o] 3l Eefo] B E2FLED o] oA g}, s}E Eafo] Bl o
o]E] & ¢ A} 232 Q)& v LED 7} AA Q)] .

A S o2 elS A E 2 o5 = ol ot A v d BES TR AU ~
131, 2] Al 29]3] , %] LED, 3}.= E2}o] H 52} LED, A7 # 502 4 5]
of el oh. A Al A S d ZES o] Fr]o)] A u olo]o] Ffzt 7l T
o] 4 2}3] Y=]3}==] gfelghc).
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A2 ATA3 79 ¥

o] & ] 7] ¢] SATA3 A E =

~ =] ©

| |
(SATA3_0: g g vl 6.0 Gb/s Hlo] 8] HF S =
130]#],10 ¥ 35 S = AT W A A4
) o B[R SATA o[ ] Alo] E& A A%
(SATA3_1: 2 |_ 2 Y},
15017, 91 &% 3z s &S
(SATA3_2:
130]2], 12 W &5
)
(SATA3_3:
13o]2], 11 ¥ &5
)
USB 2.0 3t} DUMMY o] npr Bz of| = s}}2
(9 3 USB_34) o o USB 2.0 &l 7} gl 51 e} . o]
(1 sflo] 2], 14 1 5 P p USB2.0 3t & £E F 7 & 4
%}— ) USB_PWR USB_PWR %3‘4— _/’\_ 9)(%]/] E]— .

1

USB 3.2 Genl 3|t} o] upr] B o = 3]} 3 T

Vbus IntA_PB_SSRX-
(19 Eﬂ_ USB3734) IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+ 7]’ 9\}%]/] E]' . 0] USB 3.2 Genl

IntA_PA_SSRX+ GND -
(1502, 81 = maress  H| U= EE NS AL
f\{}}_ ) In(A:F‘A:SSTX; c::u; - s{}—%‘L] E]' .
IS g
Al sid 2r] 2 d v OND ces ol Altj= ]S A E WA
(9 71 HD_AUDIO1) M'C-TSMET or]e Ao s b A
(1 311012],17]{16::}"3? ololo O %EJL]E]'
%) 2 W‘ IQIQ Q
H ‘ | Toura_L
J_SENSE
OuT2_R
MIC2_R
MIC2_L




PWRBTN ( &
wwwwwgﬂﬁ

RESET ( 2|4 A2 X] ):
A A] A 7 e

o
$ : 5
A& 551 £ F5 2 29038 ] AFEE AP,

MFJ
= o
[>

PLED ( A|AE X8l LED):

xyx] A s o] A A FA]E x| ~Hlo] 2HES] 7 Q)L o
+ LED 7F A A Q)] el Al=5l0] S1/53 t 7] % e o] 31 <= LED 7} 7<%
Rkl el K|~ §lo] sq 7] el xE= A 713 (S9) ”EM%ZQ @& LED
2FAA sl

HDLED ( §l=E E2}0/E2 S2f LED):
A4 A g 2] shE Eefo] B $4LED o A2
o]l 5 e At 232 915 v LED 7} A A gl ).

ol @ g]e].

jrit}. 8lE E2fo] B} o]

A A A<l A E R O 5 gl A o -
ﬂﬂ,ﬂﬂéﬂﬁlHMLH)#EE#WHE”um:EH+51i¥ﬁﬂ
of lrHeh. Aj A Al ) 2 EL o] srioll A2 uf sho]o :
SEECPEEEDER TSN

H470M-ITX/ac

A AT 22 A ST

A 2=F]) AL o] Htio A4

SPEAKER
(4 ¥l SPEAKER1) DUMMY Al AL
(190121, 16 ¥ &= DU"L“:T/
EES) :
A E HE A eanseeep_controL—fo 1, ©] TFE R E o= 4 3 A A
a ‘”?gﬁ%"afiiéi%i A AR 1A SR
(4 71 CHA_FAN1/WP) T a0l g1y 33 cpu AlA] 4w
(1 3o]A],3 9 3= Al Ee] g AZ3E = A5
2z A 1-3 o] AZIAA S
A A 3 A E] 4321

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
+12V
GND

Ao 2 3 A e o] 12
e sjo]o & 3]
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CPU 9 7] ¥

(4 71 CPU_FAN1)

(1 o)A, 2 ¥ &5
)

FAN_SPEED_CONTROL O

FAN_SPEED —

+12V
GND

000

EENEEES

o] | =0l =4 3 CPU A
(A2 M) ADE 7L FA =]
o] eJyrl.3 3 cPU M-S o
Asle = 7447 1-3 o] 3235}
AAL.

ATX A A E
(24 I1 ATXPWRI1)
(1 o)A ,6 W 5

)

ol mirj R E ol =24 I ATX A
A AN 7F A =] o 9l
T} .

ATX 12V A 7 E & s o] W] R = ofli= 8 3 ATX 12V

(8 A ATX12V1) und A A 7F &A= o 9l

TEREREE 2 j k.43 ATX AL T FA

ZHE) SAgslEd A1 5 S
ule} 3454 A 2
*Adm AUE A tl FHol=ol
azig Ft=Jt okl cpu ¢l
X &LI5t A2 . PCle TR F|
0182 ol {4Elofl Zx| ot
NN

RGB LED 3|t ; RGB &t += t}eF3gt LED &

(4 3 RGB_LEDI) 12VE R B W A5 A9 5 9l = RGB

(1 sflo] 7] 4 %
32

3,
LED 1% A o] B-& 14 3l+=dl
AR ).

| :RGBLED 70|22 &2
k xlo}xl oAl
224 Aols0l &
MaLIE}

of] g 7} 21312 32
F 2314 A 2.

1o l°
=
Ol

I
u

0> fo i 4y
0
m 0

L

K}

N
—
mlm_l-I>

c)

o]

B3
o
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4 214 753 LED oD
ks

(3 71 ADDR_LED1)

(1o, 7 &% :

DO_ADDR
VOuT

#)

o] t] & AHg-2ot eheFal LED
21 mafell A Adeg 9l
T A A 7153 LED 34 A
o] 8% 3 A3l b A5

o}

Fo|: FA X|H JtsEHLED Al
OlES ZRE Wato 2 MX|5}
A ORMAIR . O A2 90|82
o] &4bgl &= A& LTt

* o] #l| ol v &t 37} 2] W2 33
o] A& F23M A &
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1 1ZC&IC

ASRock H470M-ITX/ac ¥ P —HR—RZBEHW FIFNWZEELTHRICHONEHTE
&9, ASRock H470M-ITX/ac ¥ P —R— R, ASRock D — B L7z k&7 i E B H D
N CHELEE NI EEEDOEH WY —R—R T, ASRock DEHIZ—H LIzl /s
EEHO FTELEESN THOE T ENME LA E MR 20D, B
IST A=V AR LE T,

S

S HF—R—FDItEE BIOS V7 Uz T IdEHINBEDH B8, 2D
N2 T NVDNKG PR UICEETZCENHDET, D=2 T )VDNEIC
BEDPD /GG, BH NI N—2320F, F15 7 < ASRock DTx 7"

YA IDEAFTEZLINTHDET, CDH—R—FRICB TS0 7%
PR — ORI E THEF DETINC DO TOFEMIIE %, Y #ED

D 7 R TRIELIEE U, ASRock DD 71 R Tl lR#TD VGA 17— F
BEY CPU Y ilN—h—EE TEICHNFE T, ASRock Ux 71 -

http://www.asrock.com.

1.1 N\ —YDRR

« ASRock H470M-ITX/ac ¥ H'—A—K (Mini-ITX 7+ —LT 77 %)
« ASRock H470M-ITX/ac 7 A7 AV A=)V} AR

« ASRock H470M-ITX/ac tiKk—hk CD

o 2x U7V ATA (SATA) T—R7—T )V (X Ta>)

o 1x1/O 73KV —)UR

o 2x ASRock Wi-Fi 2.4/5 GHz 7T F (7 3>)

o 2xM2 Vv hHRAL (K7 vay)

I—YP—<=a7 )b



H470M-ITX/ac

1.2 118

TSy o Mini-ITX 74 —LT 772 —
T+—L
CPU o 510 TR Intel® Core™ 71ty Y—ITxtis /47w k 1200)

o TURVEIRHRE
o 8ERT z— ARG

o Intel° X—ART—Zk 3.0 77/ B —%PR—}
FyTEyh « Intel® H470

XEY o T a7 )VF ¥ %)V DDR4 A EUKEHE
« 2xDDR4 DIMM AHw |

DDR4 2933/2800/2666/2400/2133 /> ECC, 77>\ 7 7—R X
EVITHIE

* B DV TIX, ASRock T 7Y A FD AT —H R—h—E7%x
SRR TLIZE W, (http://www.asrock.com/)

* Core™ (19/i7) 13K 2933 T DDR4 ICHIELET ;
Core™ (i5/i3). Pentium® 33X U Celeron® (3% K 2666 % T DDR4
IR LE T,

« ECC UDIMM AEYEY 12— VKIS (non-ECC E— R CHIVE)
o VATLABVDRKAR: 64GB

o Intel* TZZA M) —LAEYT BT 7A )L (XMP) 2.0 IS

o DIMM AR M 150 d—)V RV R 7 M=

JEBERAOYER  « 1xPCIExpress 3.0 x16 A b (PCIEL: x16 E—1)
* BT X278 LT NVMe SSD I Jis
o 1xFHEHE M2 V7V (Key E), WiFi-802.11ac EVa—)L (U7
1/0) IR
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G5T4yIA  « Intel° UHD 7570y 7 ANKE V27 VB LT VGA 113,
GPU I Enizr/ oty —DHTHR—rENE T,
o« W—RULT-TIXITLATAR-O—T w7 : AVC/H. 264,
HEVC/H.265 8- £ I, HEVC/H.265 10- £ I~ VP8, VP9 8
Ew . VP9 10- € M MPEG2, MJPEG, VC-1
*VP9 10 B hBXU VC-1 &, 7aA—RHDATT,
* VP8 BXT VP9 T I— R, Windows OS Ic KD R—FEh
Ft /o
o« TIT49 I AT 47 BXT A E 12— : Microsoft DirectX 12,
OpenGL 4.5, 7> T )V * CIV A2 BTaT )V AT )L °
AT VTCTENATUYR | ALY F¥T )+
757497 A, OpenCL 2.1
o THATULABICIAVT Y DYF 2T 1 : Rec. 2020 (Wide
Color Gamut), Microsoft PlayReady 3.0, 1 >/ 7 )l ® SGX
JY 7V {R#, UHD/HDR Blu-ray 71 A%
o TaTNTTT D AWS) NI LTe T4 AT LA
I hE—5 T HDMI SR — & DisplayPort 1.4 JR— MG
« HDMI 1.4 77/ 0¥ —IZ i, K FEUE 4K x 2K
(4096x2160) @ 30Hz
« DisplayPort 1.4 77/ 10— IS, B AKHRSIE 4K x 2K
(4096x2304) @ 60Hz
o HDMI 14 R—FTA—Nw T T T4 —7HF— (12bpc).
xvYCC.BLUHBR (FE Y hL—bA—7 7)) IS (HDMI
FISE=Z—DAEETT)
« HDMI 1.4 JR—h& DisplayPort 1.4 ;R— kT HDCP 2.3 IS
« HDMI 1.4 JR—1& DisplayPort 1.4 JR— T 4K Ultra HD (UHD)
HAITHS

F—F4F o 71CHHD A —F ¢4, 3> 77 a77y g /14&E (Realtek
ALCI1200 A—T A =T 7)
o« TLETLTN—1LA A =T Y E—h
o PRI
« PCBfftfg> —)UF
o RILA—T AT 3)VA#R] PCB LAY
« Nahimic A —7 %4
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LAN 1x2.5 FHEw T LAN 10/100/1000/2500 Mb/s (Dragon RTL-
8125BG):
« Dragon 2.5G LAN V7 bz 7ITHf i
- AR — Ml 2 B SR
- AR LN TV UL
- BRg 0y b — 7 R SR
- T—=L T I AN =T E— RIS IR b ENTzT
THIVIRE
- AP =N AR A RN KB B E
o Wake-On-LAN (VA7 4> FNIHHIG
o B/ EREEXURCEE (ESD) LRAEIC RIS
o TRIVF—IRDOINA—Y v b 802.3az ZHR—h
« PXEZHR—}
1xFHEw bk LAN 10/100/1000 Mb/s (Intel° 1219V):
o Wake-On-LAN (x4 7 4> F2) IZHHS
o B/ HESUNE (ESD) PRAEISHIG
o TRIVF—IRDOINA—Y F v b 802.3az ZHR—h
« PXEZHR—}

T4¥LR « Intel® 802.11ac WiFi Y2 —)b
LAN « IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2 HR—1
o TaT WAV (2.4/5 GHz) Y R—F
o IR 433 Mbps Oy A ¥ L A2 R —b
o TIV—bu—R42/3.0 + NMAE—RIZ A 1 ZYR—F

U7 NIV o 2x7VTFR—F
1/0 o 1xPS2 X TUR [ F—R—RKR—F
« 1xHDMI R—h
o 1x DisplayPort 1.4
« 2xUSB 2.0 R—h (BFESULE (ESD) IRAEICHIE)
o+ 4x USB 3.2 Gen2 Type-A "K— (10 Gb/s) (FFEEXULEE (ESD)

LRAEITHE)

« 1xUSB 3.2 Genl Type-A " —b (EEXLE (ESD) fR&IC
)

« 1xUSB 3.2 Genl Type-C R—b (FFEXLE (ESD) fR7&IC
)

« LED {if& 2 x RJ-45 LAN ;K—} (ACT/LINK LED & SPEED
LED)

o« HDA—T14 AT v 7 : 542 AY | TRV RAE—H—/
<A
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A=Y

aAXRIR

BIOS &k

« 4xSATA3 6.0 Gb/s I1+7 % RAID (RAID 0, RAID 1,RAID 5,
RAID 10, Intel 7Y R+ AR L— 77/ 11— 17) (NCQ,
AHCI BXURY T ST BEREIC O *

o 1xUltra M.2 (M2_1) Vv M M Key %7 2280 M.2 SATA3
6.0 Gb/s BV 12— )L BX UK Gen3 x4 (32 Gb/s) £TD M.2
PCI Express €2 —)UICHHIS **

o 1xUltraM2 Y7 vk (M2_2). 5K Gen3 x4 (32 Gb/s) £TD
M Key % 7" 2280 M.2 PCI Express £ 21— UICSH G

** Intel® Optane™ 727/ B —IT R i
i) 7 ¢ A7 & LT NVMe SSD IS HHiS
** ASRock U.2 F MHHS

« 1xRGBLED "\w&—

Bt 12V/3A.36W £TD LED ARV w TITHS

« 1x7RLY TV LED Ny & —

Eat 5V/3A.15W FCD LED AR w FITHbs

o 1xCPUZ72aAXIZ (4¥Y)

*CPU 77 A3 1A (12W) DFE D CPU 771
FHISLET,

o IxTY—YT7VARTZ (4EY)
=T 7V AXRTREERK 1A (12W) OH DT vy —
T7ATHIBELE T,

o IxTY— | UA—RZ—RYTT7VAXRTZ (4 EY)

(A=—bT7 > 5dE HilfE)
= | T =R =R T T 7 U E K 2A 24W) DD
VA — B ——F— I LET,
*CHA_FANI/WP I 3 ¥V EIZ 4 VT 7 BMEFEN TV
MEI MW HEIRIH CEE T,

o 1x24 ¥ ATX BFIXTZ

o 1x8EV 12V EHIRIZ

o IR SIVA—T oA a2

e 1xUSB2.0\w&— (2 DD USB 2.0 R—MHit) GRER

TAFE (ESD) {RAEITHTIG)
« 1xUSB 3.2 Genl W& — (2 D0 USB 3.2 Genl R— MIHIIE)
(HESUNE (ESD) (&I HE)

« AMI UEFI Legal BIOS, £ 53 GUI Y R— My &

o ACPI6.0MEMLI = A0 7 v ARk

« SMBIOS 2.7 /R—h

« CPU,DRAM, PCH 1.05V, VCCIO, VCCSA BT /L F %



H470M-ITX/ac

N—F9x7 . BEEVYUT CPU Y= Yy — | U —R— R T
E=-2— Ty
o T7YVRIAR—R . CPU, Y — T — | Ud—FZ—RT
Ty
o BT 7Y (CPUREICE > Ty — T 7 V% )
FHE) CPU VY —\ v — | A —R— R T T
o T7VRIVFIEERIE : CPU, v — T v — [ Ut —HR—
R TT7v
o RS 412V, +5V, +3.3V, CPU Vcore

oS Microsoft® Windows® 10 64-bit

SR « ECC.CE
« ErP/EuP Ready (ErP/EuP WIS EEIRHHAEENHETY)

* PR DUV TIE, 2t 71 B e Z B TE X0, hitp://www.asrock.com

DA—IN=y 7 V=NV DEHGEEZGE A== Ay JIcid, —EDVIY
ZHEOETDTCIHELIEE N A==y 7T BESXTLILIEIC
o/eD SATLDIAV K= FRTINA X DBHE T BCENBDET, THS
DENFTIToTIEE W B) - Tld, A —/3 =20y JIC LB HHRD BT A V12
FIDTT TR,

f BIOS FEDFHRE, 7> 84 RA—sN—o0y 72/ 02 —DiEH], —F/8—71
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13 JvVIN—ERE

TDATANE, Vv I8—DRESTEERUTOET, Vv 8—Fvy TR VIC
WEOTVBRE Iy —F [Ta—h] TT, Vv —Frw TN E ST
WA v = T =T | 9

w W

Short Open
CMOS 7V 7 I % /78—
ciros)

2EVIY IR
(p.1. No. 15 Zi&)

CLRMOS1 Z{#i>T CMOS NDT—2% 7V 7 TEEYT, JUT LT, 7 74V REEIC
VAT LISTA—R—) 2y MBIt AV a—Z— OB PR Y0 EFNSEH
I—RERNTLIZEN, 15 B> T D, Vv 78—+ 7% LT CLRMOS1
o R s By a—hEET, 2720, BIOS &7y 7T — LizE%IC, CMOS
)T U WTLIEEW, BIOS &7 77— MMk, CMOS 27V 7§ 268 H UL,
RINCY AT LA L, 2D CMOS 7V 7 773 av ZITIHHIC T vy b

R UTLIEE W 28R T— R, Aff B, 21— —DF 74V b 7'm 7 71V,
CMOS DEMZEONUIGEIC DA JHEEINS LI THERELIIZEV, CMOS 7
TVT LI T Iv 8 —F vy T TN L TLIEE W,
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14 AVR—ROAN\YHE—=¢AXT%

1ENE D% 2 IN—F 4y TR IR N TLIEE 0y Ny X —BLUTART RIS+ > 75—

t FLR= RN —=ETART RG> S—TldBDEEB Ao CNENYX—LIARTH
FrwTBWEBE, NI — FICYPHRIEIEC 3B E T,

VAT LSRN R — [@ ) BIRAA Y F 44k L,
(9 ¥ PANEL1) ono{O|OFReseT# 2w FEVY by R, FalD
(p.1.No. 13 BD) = A PR e
pLED+ FO|O} HOLED+ Y=Y DYVATLAT—RA
1 FTRTUTRTONY R —IC

Ly L&Y, 7TV % i
THLXIF ErD+L—IC
KD TLIEE W,

S — FE NIV DREPFA A FAAERE L TLIEE 0 BIF Ay F2EH LT,
SRTFLEATNE G BITHEERETEET,

RESET (V&Y FAAvF):

Y= HIE RV DV F XAy FICEERE L TLIEX U A2 Ea—R—
TV—=XU7eD JEH DB 7 T TERVGEICIE VY KAy F LT,
I —X—ZHEHLET,

Q PWRBIN (FHJFAAvF):

PLED (2 A7 A LED)

S — B SRIVDFEPFR T—RRA > D —R— I L TLIEE 0,

SR TIBEIBHIE LED D55k LE T, S XTI MY S1/53 XV —TIRBEDFEIC I,
LED (35l # T E TS SATLN S4 R —TIRAEF T3 FEiA T (S5) DE
(Cld, LED i34 7T,

HDLED ON\—FRFZ4 77277+ LED) :
S =R NFIVDIN=R RS A7 75 71 €T LED IC#H L TLIES L,
IN=RRZA T DT — L% G B D F 2 1d B Z AR NS, LED (3412750 F S,

RO SRIVTHA NG, S — N ko TRIGZ S DB DET, Fillli/ %IV
EVa—)U, FICEFRA v F Uty h XA F &ilf LED,/\—FFZ17
7074 €T LED, RE——%ED SR ENE T, >+ — D/ S 7L
EZa—)hE DNy Xt T S YEICIE, BROED YTl £ DED
2BTDIELSEHL TR EE DD TIIZEU,
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UV ATA3 AT R

(SATA3_0:
p.1.No. 10 &)
(SATA3_1:
p.1.No. 9 &)
(SATA3_2:
p.1.No. 12 &)
(SATA3_3:

p.1.No. 11 &)

I—]

SATA3_2 SATA3_0

SATA3_3 SATA3_1

I—1

N5 4 DD SATA3 AT R —
&, & 6.0 Gb/ PO T —%
TEIEHE T AL —Y
TN A D SATA 7 —%
r—=7)WEYR—FLET,

USB 2.0 N\ & —
(9 ¥/ USB_34)
(p.1.No. 14 ZHD)

DUMMY
GND! GND
P+ P+
P- P-
USB_PWR USB_PWR
1

CORYP—AR—RIZiE 1 DD
USB 2.0 N\ X —hEfFENT
WET,TD USB 2.0 N &R —I&,
2 DDR—FeR—h T
E3C

USB 3.2 Genl \w&—
(19 ¥/ USB3_34)
(p.1.No. 8 ZiR)

Vbus
Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1

ZORYP—FR—FIclE 1 DD
Ay X —DEfFENTOETD,
T USB 3.2 Genl X —I{Z,
2DDR—FeYR—bTE
ESCI

0y SRV A—=T
Fy A —

(9 ¥~ HD_AUDIO1)
(p.1.No. 17 ZR)

GND
PRESENCE#
‘MICJET
I IO [¢)

1 QIO
[ Tourz_t
J_SENSE

our2 R

MIC2_R
MIC2_L

OUT_RET

TONy =, 7ar b
F—=TuAIFINCA =T 14
TINA AT %128 DED
T3,




PWRBTN (FEIFA A F) :
S — I N RV D BIFR A FAHE At L TLIEX e IR A F2 LT,
SRTINEFTNCT B 1R ETEET,

RESET (V&Y FRAvF):

S =R SRV DBy FR A FICHRE L TSIEE 0 A2 Ea—F—H
TV—=X U703l DEHEE) 2 £l T TEE N GEICIE VY R Ay Fa LT,
a2 Ea—H—HEBLET,

PLED (A 7L ilijli LED) :

S — i R IV DEBPFR T—RRA 2 D — R — ISP LT IEE U,

SR TLBEBHG LED VAT LE T, S X708 S1/83 XU —TIRREDHFE I,
LED (35200 ETe SR TLH S4 R —TIRREF /=1L B liA 7 (S5) DE Z
(Cld, LED 134 7T,

HDLED ON—FF517 72717 LED)
S NFRIVDIN=R RS A7 75 71 €7 LED ICfE#E L TLIEE U,
IN=RRSA T DT — 25 RO F 4 E AR U, LED 134N DE T,

H470M-ITX/ac

B SRIVT A N, S —Ne ko TREBTEDBDE T, Hillf IV

EZa—)UF, FACERFR A F Uty KA1y F #f LED, /)\—RFZ17
70T 4 €T+ LED, AE—H1—IEM SRR ENE T, > —> D/ N b
EZa—)bE DN X T BB 5 ICIE, BAROED YTl B> DFED
MTHIELSBHLTOBCEZMHEDDTIEX,

SH—V A —H—
Ay —

(4 ¥~/ SPEAKER1)
(p.1.No. 16 /i)

SPEAKER
DUMMY:
DUMMY

+5V-

Iy =Y AE—H—EIOD
AN R —ICH L TLIEE W,

U= | UA—=R—
Ry T T7raxsi

(4 ¥~ CHA_FAN1/WP)
(p.1.No. 3 ZI®)

—_ W

FAN_SPEED_CONTROL—O
CHA_FAN_SPEED —O
FAN_VOLTAGE —O

o

GND—

OV —R—Rid. 4 EKIE
X — T ART R
BRLET, 3 VD —
IKGHIT 7 et d 56
I3 Y 13 IR LT

{FEEW,
TY—vIrY 1321 T —=TWET 7
axTR— IR R—ITHRE L e

(4 ¥ CHA_FAN2)
(p.1.No. 18 &)

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
+12V
GND

T AL B hETIEE,
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CPU 77T R Fan_spEED_conTROL O ¢ CONP—HR—FId 4 ¥ CPU

(4 ¥ CPU_FAN1) PSR O Ty (HET7) AR

(p.1.No. 2 ZH#) GND ol|r EfmEShTVEd, 38D
CPU 77 7zHeki s B 51T,
Y13 ISR L TLIZE N,

ATX BRI 2 ZOYP—R—Rid 24 &

(24 € ATXPWRI1) ATX BIEIRT ZDEFmENT

(p.1.No. 6 ZH#) WETD,

ATX 12V BT T X s s COXYP—FR—RiI s

(8 ¥ ATX12V1) ULy ATX12V FBIFHI T 2 —h L

(p.1.No. 1 &) 4DOGD1 ENTVET, 4 EVD ATX
EFRAMH T3, 185
ICHDETHR L TITIEE N,
R HEE SN TV A EDR
=TI T 5Ty I AI—R
HT%al.cPUHTHAL%Z
R LTLIEEY, PCle Hi
r— T DART Rk
LD TLIEEL,

RGB LED \w&— 1 RGB ™\ & —{Z RGB LED L

(4 ¥~ RGB_LED1) 12VG R B =7 \VOHSIATHEN,

(p.1.No. 4 ZI)

CHUCED I3 TE T
LED AEMRIRA SHERT 2L
WCTEET,

1I:3 : RGB LED 77— 7L
&S 7= SO Y BRnT
LIZEW, Mg T )51y
3=V T %2
MWHVET,

* TONY R —ICBT BRI
ICDWVWTIE 32 R=T 72
THHELTZE W,
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7 RLY 7))V LED
Ay —

(3 ¥ ADDR_LED1)
(p.1.No. 7 &)

GND

DO_ADDR
VOuT

TNy HA—ZfHHLT,
7RIV LED EE—T )L
T UL, = —13,
XFEXERLED FATA4F
BRMOFINTEE T,

3 : 7 RLY 7V LED

r—7 Vi RES T2 D
PRI ROTEZ W, fliE- 7z
HINCHO 58, r—7 )V h
T BTENHVET,

* TONy A —ICBIT B
FRRICDWVTIE 33 =T %
THBIEEW,

H470M-ITX/ac
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L fagr
ST KA B H470M-TTX /ac FHR » IR LA B — U™ 18 R IR e A 71
PEREFTSERIEM o EHRIERT & 4 EE TR AN A VA TEITHE Rt fl sk RE -

RTFITHA] o MFRESFEEMNER - MFEFTHIR AR e LR L
HAN T2 FINHITER o WRETFES M ERRIERAIEARSTFE » G AIHATH
A LIEE TREATHZI SIS o 15t AT LITESE S5 EHEIRFT VGA A1
CPU SCHFIIIFE = H£EAiE http://www.asrock.com °

Q HIFEHHMUAS I BIOS B ATREC AT » AU » A SH4HI A AT 6E 2 HERT X »

—_

L1 aRE R

o MEEE H470M-1TX/ac £H (Mini-ITX #UAER )
o AEEEH470M-ITX /ac PR % 2EHE

o BB H470M-TTX/ac ECE

o 2x H1T ATA (SATA) ¥EL (3£0)

« 1x1/O iR

o 2x ‘E®E WiFi 2.4/5 GHz K% (3E0)

o 2x BB (HE M2 IEEEGER ) (E)
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H470M-ITX/ac

A4
Pt

7ol

&)z

o Mini-ITX #I#& R~

o STFEES 10 (X Intel® Core™ 20FEEF (4IE 1200)
« Digi Power design

o 8 FJFAHRIT

o 7#F Intel® Turbo Boost 3.0 A

o Intel® H470

« WGHE5E DDR4 WERA

« 2xDDR4 DIMM 1§

« S7FF DDR4 2933/2800/2666/2400/2133 JE ECC » FEZHINTE
“1ES B EERATG Y Memory Support List (NfFSZFFYI13%)
THETENE o (http://www.asrock.com/)

* Core™ (i9/i7) % DDR4 i3k 2933; Core™ (i5/i3), Pentium®
1 Celeron® S7£F DDR4 B =ik 2666 ©

« Z§F ECC UDIMM NT##ER (FF ECC f=UHR(F)

o TRRARNFRARE : 64GB

o 7FF Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

« DIMM G 150 S fif =

« 1xPCI Express 3.0 x16 ffiff (PCIEI : x16 f&=X)
* %1 NVMe SSD AI{EE 514
o 1x #EH M.2 Socket (Key E) » #HEE WiFi-802.11ac Bt (£
fFuo k)

« HUH GPU IR 7 HF Intel” UHD Graphics PN E 141
1 VGA it ©

o BRFDIESRERS A © AVC/H.264 ~ HEVC/H.265 8-bit
HEVC/H.265 10-bit ~ VP8 ~ VP9 8-bit ~ VP9 10-bit ~ MPEG2
MJPEG ~ VC-1

* VP9 10 {7l VC-1 (X FHERS o

* Windows fEAGASZEF VP8 il VP9 4ihd o
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o B~ BEAEFITE © Microsoft DirectX 12 ~ OpenGL 4.5
Intel® Built In Visuals ~ Intel® EpE SH[E D ~ B4 / 7P
B+ ~ OpenCL 2.1

o SRFINAR S : Rec. 2020 (7)) ~ Microsoft
PlayReady 3.0 ~ Intel” SGX AIZF R ~ UHD/HDR HE ot 5

o WEF L ¢ 8 T BRI SR HDMI F]
DisplayPort 1.4 Jiii [l

« SZFFHDMI 1.4 » 30Hz IR KPR IR 4K x 2K (4096x2160)

« ¥F DisplayPort 1.4 » 60Hz I A/ H#281% 4K x 2K
(4096x2304)

« 81T HDMI 1.4 il (FESRAR HDMI 7Ras) S2FF Auto
Lip Sync ~Deep Color (12bpc), xvYCC FIHBR ( /= A2 &4 )

« J8id HDMI 1.4 1 DisplayPort 1.4 % [15Z#F HDCP 2.3

« @13 HDMI 1.4 I DisplayPort 1.4 5 (157 F 34 4K i1

(UHD) &%
A% o BHNZRIIHEER 7.1 CH EE S 4 (Realtek ALC1200
Pk TR

o {LJF Blu-ray B

o XEFHIRRTT

. PCB[@EE

o FTE | HEHEER 3 PCB 2
« Nahimic &5

LAN 1 x 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s (Dragon
RTL8125BG) :
« SZ¥F Dragon 2.5G LAN ¥ ff
- AR LB B AR B
- P P Ak Ut
- PRS2 (5 FR B e iR
- ER ~ PR AT BRI B UGR B T T b
- F P E RIS e 72
o ¥ Wake-On-LAN ([_|- i )
o SZFFEH /ESD R
o TFRERERLIAM 802.3az
« FFPXE
1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s (Intel® 1219V) :
o ¥ Wake-On-LAN ([_F- i )
o FFEH / ESD P
o TFRERERLIAM 802.3az
« FFPXE
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Jo4k LAN

JRIEHR 1/0

FhE

O

H470M-ITX/ac

« Intel® 802.11ac WiFi 3

o FF IEEE 802.11a/b/g/n/ac

o EONUHIEE (2.4/5 GHz)

o EFEE 433Mbps BRI LG E B
o ¥F Bluetooth 4.2 / 3.0 + Ei3# Class IT

o 2x REIHO

o 1xPS/2 EFF / B

« 1xHDMI ¥

« 1xDisplayPort 1.4

o 2xUSB2.0 Ui (SZ£F ESD {#47)

« 4xUSB 3.2 Gen2 A FI T (10 Gb/s) (SZFF ESD {#47)

« 1xUSB3.2Genl A Z8ii0 (SZFF ESD f247)

« 1xUSB3.2Genl C £ (3F ESD {£F)

« 2xRJ-45 LAN U1 » # LED (ACT/LINK LED # SPEED
LED)

o EE S HETL - BRI / BT B 1 2T X

+ 4xSATA3 6.0 Gb/s #2[1 » Z7f RAID (RAID 0 ~ RAID 1 °
RAID 5 ~ RAID 10 ~ Intel Rapid Storage Technology 17) ~
NCQ ~ AHCI FIFAJEH *

o 1x % M2 $0 (M2_1) » 3FF M Key 52 2280 M.2 SATA3
6.0 Gb/s fEHF1 M.2 PCI Express B3 (55 Gen3 x4
(32 Gb/s)) **

o 1x % M2 #0 (M2_2) » 35 M Key 254 2280 M.2 PCI
Express 22U (25 Gen3 x4 » 32 Gb/s) **

** I FF Intel® Optane™ Technology
** FFF NVMe SSD A{EEEh
o SRR U2 B

« 1xRGBLED #3k
* R IR E 12V/3A, 36W LED /T 5%
o 1x A5k LED £2
* S SRR R 5 5V/3A, 15W LED 4T 4%
« 1xCPU WFEED (4%f)
* CPU KUm#EO s 1A (12W) THZRE) CPU AU ©
o IxHIFENEED (44%F)
* A NEE O R AER RN 1A (12W) BIFLFE RS ©
o 1x MRS/ KRBT (441)  (CFRENXURHATIEH])
*HLAE 1 IKE SR B = 2A (24W) THZRRY7K i KU
* CHA_FAN1/WP AJ LLE BF&IN0 3 4 HRHVEK 4 £ 1B XU 2 S FEGR A ©
o 1x24%F ATX BB
o 1x8%T 12V HJFEE
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BIOS
TIfERs

B M 4%

RS
E

1 x Bl AT & 434

1x USB 2.0 0 (3285 2 4> USB2.0 3 1) (3745 ESD {747)
1x USB 3.2 Genl ##l (S7F 2 > USB 3.2 Genl Wi[1) (33
ESD {##7)

AMI UEFI Legal BIOS * Z#§%1EE GUI

ACPI 6.0 FfZA MR}

% SMBIOS 2.7

CPU ~ DRAM ~ PCH 1.05V ~ VCCIO ~ VCCSA HL[E% %

W - CPU ~ 146 ~ AU / KEXS

NEESETT : CPU ~ HlAE ~ HLFE / KR X

Fre e (IRHE CPU R B ohAREFE XUmSEE ) : CPU
ML ~ MLFE 7 KRN

U2 PG EEFZE I - CPU ~ AL ~ HLFE / KR NG
FEFEWEHE © +12V ~ 45V ~ +3.3V ~ CPU Vcore

Microsoft® Windows® 10 64-bit

FCC ~ CE
ErP/EuP X FF (FFEHF ErP/EuP HIFEIR )

*HIFH G B TEVIIFIE T, ¢+ http://www.asrock.com

HEAE=T7 T A - EHATRE 2 AZIR IS EE » B EX ARG

f AONHEEEI AT —E NI » E15H% BIOS K E » NH “BHEmEEAR”

AR o PUTXITLAELR 5 RFEFITEA o Bl I T pny
BT 15T



H470M-ITX/ac

1.3 Bk E

B B AR BB - RIPEEME RN L et B » PR 8T o AR
BHAEN LA 2EBREDE - BREL CTTRET o

W

Short Open
&k CMOS Pksk
(CLRMOS1) T

(1T EH15 1)

CLRMOS!1 feiFfAiER CMOS FRyELE - BRI EERASHEIBIRE - F
ST S » MRS _E ST RISk o FE (% 15 MU BABREIE CLRMOSI
AR 5 T - {HIZ 5 TEZ)(EEHT BIOS [GILANERR CMOS » WRIEFRE L
NISERK BIOS HE#T/EHRR CMOS » ML IR BN R YL » FFES M fG FHAITIR R CMOS
FRIE - IBER - B - BT BRI PO E S RAEE T CMOS FUth S &
HAERR o IBILEEETR CMOS [Z I T BkLkiE -
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L4 B

é WREEMFIE O TR - T BEFENERE X L IFIE L] L o FFBLENEREE]
XTI C]_E A3 LEHCE K XS o

RYEAE L Olonp R T EREAE - 1%
(9 %t PANELL) GND1O|OF RESET# A _ERYHEIRF > ~ EHE
(WEF1T> F134) PVERETMIOIOFOND  gpong stk A s AT e B2

PLED- +O|Of HDLED- o et o i
PLED+ 41O HDLED+ ?Uﬂt?ﬁﬂiﬂ ° T:EJ\ZE M‘éfé‘)‘iﬁu
[ I FIE AT -

PWRBIN (HLJFIFHE) :
EBEFIFERTENR_ERIREIRA S o JER] LIBE & R A K % G50 77 2

RESET (EEIFI) :
EEEIVFERT N ERIE B R o AIRITEYIZEN - TEEITIER ERTS5) »
HREE A KEFETE

PLED (R&HIJF LED) :

I FERT R ERIFEIFARSTETRAT o RAHRIEIRIENT » I LED S5 °
RGATE S1/53 FEARIRHT » I LED [N o 250 1E S4 FEIRAXZSZ AL (S5)
Bf » Il LED JEK °

HDLED (fi###i%5) LED) :

ELEEIN FERT TR _ERYREZLIE ) LED $8RAT © AL IETE LR S AT »
I LED FZHtE »

HIER RSN FE R A P27 o BilERIRR E B i A ¢ ~ B E
FH 3 ~ R LED ~ BE#HE 5 LED 84T ~ R as s o Sl FaRT RIS E £ E]
WEBELHT » HEERES I 7 B E A DL

IXPUA4S SATA3 $20 3 e i
6.0 Gb/s U EHLEZRA N ED
TEHEIE 4 SATA HUfEL -

ERAT ATA3 #20
(SATA3_0:

WE 1T H104)
(SATA3_1:

WE 1T o)
(SATA3_2:

WE 1T H124)
(SATA3_3:

WE 1T 11 4)

SATA3_ 3 SATA3_1
SATA3 2 SATA3 0
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USB 2.0 #23k
(9% USB_34)
(ME 1T 14 1)

DUMMY
GND GND
P+ P+
P- P-
USB_PWR USB_PWR
1

BEEM A —1> USB 2.0 £ -
It USB 2.0 $EI SR A5 o

USB 3.2 Gen1 [
(19 %t USB3_34)
(MEE 1T 5 84)

I B — B - it
USB 3.2 Gen1 I 7] IS5

AN ] o

H470M-ITX/ac

Vbus
Vbus IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
1

AR & Ak on
(9 41 HD_AUDIO1)
(MHE 1T FE17 1)

PRESENCE# Sk A B A i )
MIC_RET HI AR o

OUT_RET

PWRBIN (HLJFFFHK) :
Q TELEEINFERT TR _ERYFEIRFF S o SXa] LUBD & 3 IR TF R R AR 4009 75 2 ©

RESET (EEIFX) :
EBFIN FERTEN ERIEEA K o JRITTEYEN] » TOERITIE R BEFEE) »
HEBERXEFETE -

PLED (RZ 5 LED) :

EBEINLFERTEN ERIFEIFRSTETRAT o REHRIFERIERT » I LED SZitE o
SRGRITE $1/53 BERRAXZSHT » Itk LED [AF: o 52540 TE S4 HERRARZS ML (S5)
Hf » It LED JEK °

HDLED (f##i%5)) LED) :

EREINFERT T ERIRERLIES) LED $5RAT o BE#ALIETESEINE B A ST -
M LED ZZH#E »

AR TR FE IR A AT o BRI F BRI % ~ HE
FHF ~ B LED ~ 7355/ LED 54T ~ I e o Rt AaRT R RE B E
WEBELIT » fE{RE S A7 B RS DL

HLAEA A ik LR P E R R

SPEAKER
(4%t SPEAKER1) DUMMY Bk o
(WE1T > H16 ) D“Mfg

149



150

WUFE 1 KRN
(4%t CHA_FAN1/WP)
(MELT > H34)

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

— Wk

UL EMT R E—A 4 #HKEHLFE
KRB o ANRIESTE

3 EHLFE KIS XU - 1B TR
FEHH 1-3 -

WUFE X
(4%t CHA_FAN2)
(1T F1s 1)

4321

FAN_SPEED_CONTROL

CHA_FAN_SPEED
+12V

TR R SRR KR E L
(i R TERC st A -

CPU ARG
(4% CPU_FAN1)
(ME1TT F21)

FAN_SPEED_CONTROL -F-O |4
FAN_SPEED —1-O 3

+12V O | |2

GND O | |1

UL MR 4 51 CPU KR
(FrE ) B0 - R

FIRESE 3 ¥t CPU NG » 18

GEEER T 1-3 -

ATX HLFRPEO
(24 §+ ATXPWR1)
(ME 1T e )

HEMTHRE 24 %1 ATX HLIF
temi

ATX 12V HLFEEO

I EMRER M 8 £ ATX 12V HR

(8% ATX12V1) SRR PRl o B 4 51 ATX R »
(LT 814 OO0 VENVEIE 1 RIEHE 5 R -
w il ERRE R A IR
AT CpU, TWAEETE R, AE
4 PCle HLURZR AR B .
RGB LED #Zf# ; RGB #HIF T%#: RGB LED
(4%t RGB_LED1) 12VG R B IS RIEIR Wl mbri e = NEi[:i3}

(MH 1T H4a)

LED £TERR -

. RGB LED Zkaedtirm
VIR, B0, LA HR.
*IESHE 32 T [ X A5
ORESIEA




H470M-ITX/ac

A4k LED #2H oD VLR A T EE R S 4k LED
(3%t ADDR_LEDI1) JEKEL » ATEF PR EIR
(MEL1T - F7 1) DO_ADDR LED AT AR -

veur VERE: A CAIE B 7 1) s

A[SHE LED £, A0SR
*IESEE 33 U1 [ XA ER
HTEIE ©

151



152

HLT A5 B 5 Az bR

BARFRER R TG R s G B 5 B S)/T 11364-2006 THLF
(BRI YPERIFRE RS BFE R MBI TR - FELLRIH T & 185
P E BN EEE EYREOTR B £ YN B ZE AR T B B R YL
WG ~ W F=3E ™ B EAIHARR o (K ESRALE - SR A 2 FRIFR AR
FERE—Z R o B—Hh 28T R 2 M E AR - Bkl AtkEie
EMREREARR Y 10 4F -

10

A8 FW TR I A R B

EEA T IR SR S ERSOT R AR & B - ST R
R -

%B{*%W ﬁ%%ﬁﬁﬁ%
Y (Pb) 48 (Cd)| 7K (Hg)| 7<HTEE (Cr(VI)) B IREBE (PBB) % IRk (PBDE
FI L EE A
rerae | < | 9 © © © ©
INEE B
mamatt | X | O | © o o o

O: FN LA T A EV LA E S TR R & = TE SJ/T 11363-2006 FRUELE
RIRREZR LT ©

X: FRSH FE EVIRE DGR RS & =B S)/T 11363-2006 FRifE
FUEMRE TR » RZEB R & EETE S 2002/95/EC FUHIIE o

I PP ST Z MR R - R E— R ER AR T -




H470M-ITX/ac

1 4

TR B 2 H470M-TTX /ac R - A F RIS HESL RS A BUYE » B—E(HT
(STAM AT SEAEAY o AV SR F A% EHFT IR B EARE - TR E SN E
firt FF R B 7S

ST o WARSAEFIEMER  ATEFEEHEETIIFERHE - T3
B o F T LR AH AR Bl S 1R - 7 LR AR RS iR A B A
PR E & o Bt AL Fﬁﬁ%ﬁjﬁffﬂﬁfﬂ‘] VGA +F CPU 1F/EH -
ZEELHEGE http://www.asrock.com °

Q HIREHAHIE B BIOS WBSATRE G » BT LA SN BTGB E - 487

1.1 ¢ &Zp%

o ZEEE H470M-ITX/ac EHEIT (Mini-ITX RT)
o BEE H470M-ITX /ac Pl 2245 HE

o HEEE H470M-1TX/ac STHEOLHE

o 2xSerial ATA (SATA) ERHEH ()

« 1x1/0 HiRIhE

o 2x #EEL WiFi 2.4/5 GHz KiE GER)

o 2x BB GEAR M2 fEE)  GEMA)
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1.2 2%

CPU

ES

154

o Mini-ITX R ~f

o SEEEE 10 1K Intel® Core™ JEEELES (Socket 1200)
» Digi Power design

. 8 EIRMBNIEET

« 1% Intel° Turbo Boost 3.0 i

o Intel® H470

. 588 DDR4 2 B RS R

« 2xDDR4 DIMM ffifi

. 8% DDR4 2933/2800/2666/2400/2133 JE ECC ~ MEAE A0 15 1S
*MFEHEL G - FERREE L ORISR -
(http://www.asrock.com/)

* Core™ (19/i7) 151 2933 DDR4 : Core™ (i5/i3) ¢ Pentium®
#1 Celeron® = #% 5% = 2666 DDR4 ©

« 3Z4% ECC UDIMM ZC{ERSEAE (7RIF ECC R E(F)

o BARHMELIERE R : 64GB

o 1% Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0

o 15p F5EHE A

« 1x PCI Express 3.0 x16 ffifli (PCIE1 : x16 #&5X)
* 3 FE NVMe SSD 1 B BRI S
o 1xFEE M.2 i (Key B) » 56 WiFi-802.11ac 11 (TE{RE
/0 1)

o [#[R¥EES GPU HYBEHER A A 3% Intel®° UHD Graphics
Built-in Visuals 52 VGA #i o

o TEEEIHARAEREAS © AVC/H.264 ~ HEVC/H.265 8 fiL T ~
HEVC/H.265 10 iLJT ~ VP8 ~ VP9 8 {i[JT ~ VP9 10 {ifJT
MPEG2 ~ MJPEG -~ VC-1

* VP9 10bit F1 VC-1 {2 FH A iR o

* Windows {EZERH#EA 4R VP8 F1 VP9 #flh

o SRR~ BEREFESE ¢ Microsoft DirectX 12 ~ OpenGL 4.5 ~
Intel® Built In Visuals ~ Intel® Quick Sync Video ~ EaRX/
AIYIHEE TR F ~ OpenCL 2.1

o BERAINEZ 2, © Rec. 2020 (EfalE) ~ Microsoft
PlayReady 3.0 ~ Intel® SGX % {43 ~ UHD/HDR B¢ vhE

o SEEZEL - Z SN R 5 S8 HDMI K2 DisplayPort
1.4 HUER



H470M-ITX/ac

o EuE PR 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz AT L] HDMI 1.4

o B R 4K x 2K (4096x2304) @ 60Hz AR A EH]
DisplayPort 1.4

o SZHRMIA HDMI 1.4 EHER (FRFHE HDMI Bifids) #)
Auto Lip Sync ~ Deep Color (12bpc) ~ xvYCC Jz HBR (=T
ASED)

« K& HDMI 1.4 % DisplayPort 1.4 3R] HDCP 2.3

o« 4R HDMI 1.4 B2 DisplayPort 1.4 H#ZEHETT 4K Ultra

HD (UHD) &%
23 « 7.1 CHHD Eill& AE1F7E (Realtek ALC1200 & rTHEAHRT )
ke

. BRI IGR

o HIRZEPRE

« PCB @Bk

o SHAZE /A EAEER B PCB [E

« Nahimic &l

LAN 1 x 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s (Dragon
RTL8125BG) :
. R Dragon 2.5G LAN RS
- R B Eh R SR T
-EREGE A U
- TS T R T B R
- SE TR ~ B B AN R U A R L TR AR
- (EH & B ETESeNEF ]
o PRSI
o IRER FEFEAGE
« S#E 802.3az EEE HiiRE £ A8
« X PXE
1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s (Intel® I1219V):
o PRSI
o HIRER FFEAGE
« S#E 802.3az EEE HfiRE £ A8
« X PXE

& s LAN « Intel® 802.11ac WiFi f5H
o $% IEEE 802.11a/b/g/n/ac
o ZEREENE (2.4/5 GHz)
o STIEEE 433Mbps R EERTER
o 74% Bluetooth 4.2 / 3.0 + =8 Al 11
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tsw ¥ 1/0

WEEY

o 2 x RAHIZER

o 1xPS/2 5 E /Sl AR

« 1 x HDMI HZ15

o 1x DisplayPort 1.4

« 2x USB 2.0 R (IRFIENRE)

o+ 4xUSB 3.2 Gen2 Type-A JHIFZR (10 Gb/s) (HIFFFER#E)

o 1xUSB3.2Genl A JHALEEHR (SIS ERE)

o 1xUSB3.2Genl CJHALHEHR (LIREFERE)

o 2xRJ-45 LAN :##£15 » & LED (ACT/LINK LED J% SPEED
LED)

o HD FiUEFL « FRESHAHTEMIV, 2850

« 4xSATA3 6.0 Gb/s #2537 % RAID (RAIDO ~ RAID 1 -
RAID 5 ~ RAID 10 - Intel FSEEEFRLT 17) ~ NCQ ~ AHCI
e B *

o 1x Ultra M.2 fiFE (M2_1) » 4% M Key % 2280 M.2 SATA3
6.0 Gb/s f5AHEL M.2 PCI Express f5H (%5 MJ3E Gen3 x4
(32 Gb/s) ) HHEU

o 1x Ultra M.2 fiFE (M2_2) » 4% M Key % 2280 M.2 PCI
Express 1540 (/5 A3 Gen3 x4 (32 Gb/s)) **

> 1% Intel® Optane™ 7 fiiy
> 4% NVMe SSD 1E BB E
o TRFHEEE U2 B

« 1xRGBLED #Et
* SR B SR 12V/3A 0 36W LED /&
« 1x A[E4E LED HE#t
* SR B RSP 5V/3A 0 15W LED &
« 1x CPU JAF#8H (4-pin)
* CPU R #Z5E IR B 1A (12W) R IHZEHY CPU L -
o 1 x WEEREUF 258 (4-pin)
“ PR R EEIE SR R 1A (12W) BURDIZRRI R T
o Ux PR ORI B RS HESE (4-pin) (RERAY G 12 )
*BEER /K B BUR ERE SR A 2A (24W) EURTIZRAI/K S
JEF ©
* QN5 3-pin BY 4-pin BUR A F > 77 B EHEH CHA_FAN1/WP °
o 1x24 pin ATX IR
o 1x8pin 12V EFHIH
o 1x HHERE
« 1xUSB2.0 HESF (374% 2 [ USB 2.0 i#i#E#R ) (IR ERH)
« 1xUSB3.2Genl il (74% 2 {1l USB 3.2 Genl HifiiH )
(HLIRRRENRE)
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BIOS # it « AMI UEFI Legal BIOS %% #& GUI 37 {%

AT AR

« ACPI 6.0 5 & MAHE H Bh A%
« 88 SMBIOS 2.7
« CPU ~ DRAM ~ PCH 1.05V ~ VCCIO ~ VCCSA FE[fE% 8 g%

IRERIE + CPU ~ $83% ~ B K im B LS

o JETEHET ¢ CPU ~ BERE ~ BRI ETH RS

o FFEEE (IR CPU IR B EhFAE MG S ®E )  CPU ~
PR ~ BTk B U

o BT ERE R - CPU ~ B ~ B IKIS BRI S

o FEJREEYE : 412V ~ 45V ~ 3.3V ~ CPU Vcore

H

% 5 Microsoft® Windows® 10 64-bit

« FCC~CE
« ErP/EuP ready (ZHEL{ff ErP/EuP ready EFLIER)

* AT EARGEME R 75 L FAPIHIHES, « http://www.asrock.com

A

FEB W AR - AR ] RE A TR A - a5 3B BIOS FRHIZEE
FRH B EHRGARBNT B 175 /) R84 T AL o AR AT RE B BEIER AT
TENE » HEHBEEGHERTATTI REEEHGE - BEETTAEEEmE R
A o Bl TR ARG AR S A AT RERE T A T
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1.3 ®esmk 7

EPIRRBOEBHRAT T - ERGIEEESII LR - 2Bk sy TEkky - #RE
BRERIEEAESTI L > 2Bk THHRL -

w W

Short Open
1HbR cMOS Bhi
(CLRMOSI1)
(FHE2BE1H 2%%
#RaE 15) b PAP

&P FIA CLRMOS1 Bl CMOS V&R o« B ENE R K 3 A 2R MUR TR R
FECBAPA NS IR > B T IR E R IR o TESERE 15 BO1% o RE (T BliRig
% CLRMOS1 L) pin KIBEH) 57 o it » FEAEEH T BIOS %1 2BINEFR CMOS ©
FIEFEEFHT BIOS RALEIERR CMOS » BB EHTEE A - AR ETER
CMOS BYVERTRBANE - F51EE > HEEIH CMOS B A &iEIRaEmE ~ H 7 ~ FE
T A& TR A EME » EARED  BSLTEIERR CMOS 2L FEkRE -
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L4 FHPEE e

WREH R RELTATRBR © iF TR IEETEE Lkt R L - AFBLRIEETE
HEpt R tZaA L #%f%ik%ﬁfﬁxk/%ﬂ’] Z1H

T Chowo  AHHALLFHUSHRIHESIfE

(9-pin PANEL1) ono O[O Resers  H Y ALIRHN - Hik

(FH2BIF 1 E P I, woreo.  PBARA MG A e

ik 13) Lo+ JO[O} HoLeor  TEULHEST o TEMEBE R Al
1 FHERIEASHH -

PWRBIN (& R A B ) :
Q BB AT LRI B IRGARE o 1R E (6 AR IR BARA BAFH R AL A IR
Tizt e

RESET (£# B ) :
R AT IR LA RGBT - FAE A AR TIE R BT » £ T
AR rARAEN AT E TR AR -

PLED ( 4 %7 % LED) :

SHBEE R ATIEINR AT BEIFRREIE RS o % IETEE(ERF » M LED @ 52iE -
FHEEA S1/S3 MEHRARRENF » LED ErfBDir o FATH#EA S4 MEHRARRESC AR
(S5) F% » LED &/EH -

HDLED (A g% LED) :
SELEERELATIN FAEREISB) LED o [BREIETEAINEE A ZRIF » LED &

Fr AT IR AR 5 F T o BIETHAEHE 22 H A IRGAR ~ AR
FEJR LED ~ [EEIEE) LED ~ WU\ R EEEHAR o MR TR A 2
BEFHIF » GRTESE MR K EHIFE IR B IE FEAATT

Serial ATA3 £#5H - ° JEMOAH SATA3 BEBEE IR AED
(SATA3_0: g g FEFEEE SATA BRHELR -
B 1 E 9 10) g g ST 6.0 Gb/s TRHEHiZ: ©
(SATA3_1: o N,
B 1 E - i) 2 2
(SATA3_2: '§, I I =
B H  MRE12)
(SATA3_3:

FABEE 1 E R 1)
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USB 2.0 BEST DUMMY R —{# USB 2.0
(9-pin USB_34) GND%GND HEET o It USB 2.0 HESHES ]

=g e P+ P+ s TR o

(FE2HHE1H - b b KR R o
ffﬁ?}ﬁ 14) USB_PWR USB_PWR
USB 3.2 Genl HE$f R B — (SRR -
(19-pin USB3_34) i on s JO[Ohma v somee It USB 3.2 Gen1 HESHE 3718

(gﬁiﬁﬁyﬂ% 1 E ’ IMA_PA_SS‘::; 2?:,?5,557» ﬁﬁf@%?ﬁtiﬁ °
5 IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
'Vfﬁ%}}ﬁl_‘ 8 > IntA_PA_SSTX+ GND

i 0 OO i o0+

AT E A kS PR HEA T A EE

(9-pin HD_AUDIOL)
(FHZHFE1H
5k 17) ‘

MRS HTEBTER -

PURBIN (& iRE M) :
Q SRR LR REIRGARA o 15 RTERE (8 AR AR A AT AR
Tiz e

RESET (£ F MK ) -
BRI LA AR AR o ZrrEN e H S TIE B BT RE) » 2T
ERGABET AT EATREI BN -

PLED (% 3£ % LED) :

BRI LA BIRIRRETE T o M IE(EE(FRF » It LED @728 o
SARAEN $1/53 HEHRARGERF » LED G FFAEPTHE o SAMHEN S4 IERRARRESK A%
(S5) i+ LED &8 -

HDLED (# g% LED) :
LR HTR_EHIREREEE) LED o (EREIETERINE B A ZRIF » LED
FERE ©

BAHHTER R & A TE © IR L 2R R IR ~ ERRGAR -
FEJF LED ~ fEREI%E) LED ~ WU\ RELAEEEHARK o AFHEAR AT AR A B R I
HEFHIF » FETEE fikR B SR B IEERATT -

eIy S e SRR S U 5 <
(4-pin SPEAKERI1) DUMMY

(FE2HHE1H » DUMMY
9% 16) o
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oK i BT B 452

A

(4-pin CHA_FAN1/WP)
(FE2RHE1H

e 3)

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

— W

AL BERRC i — {1 4-Pin /K%
PR R EEEE o BT
3-Pin WROKG I » FEHEE
Pin1-3 °

BER I B2 A
(4-pin CHA_FAN2)
(FE2HEE1H

4321

FAN_SPEED_CONTROL

P B 42 22 L
FEDH -l A R AR R et B o

%ﬁ?ﬁ% 18) CHA_FAN_SPEED
+12ZND
CPU [AF #2858 Fan_speep_conrrol [ 4 AL AEARECHH 4-Pin CPU A5
(4-pin CPU_FANT1) FANf;’VEED*g : (FFEG) #20E - TGS
GE2HEE1H oD Lol 3% 3-Pin CPU AR » FEHEE
@ik 2) Pin1-3°
ATX B FZ5E AR F MR i —#H 24-pin ATX
(24-pin ATXPWRI1) IR o
GE2HEE1H
st 6)
ATX 12V FEJF0H s 5 A B —#H 8-pin ATX
(8-pin ATX12V1) oLg 12V BEIFEEIE o FEH 4-pin
(FHE2REE 1 H | ]| ATX BEIREIER + FHA Pin 1

Mo 1)

K2 Pin5 °

kEL o grme @d: (PU o
TR > @ LB+ TR -
i h #-PCle % imasE » 2

R -
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RGB LED HEgf
(4-pin RGB_LED1)
GE2RE1H

e 4)

12V G R B

RGB #F#tH /4 84 RGB LED
JERAR » AL E B RS
LED fRRAZR -

LD wp g et K
RGB LED %%t » 2 RIS AT it
Aok -

* BN ETEPES IO FEMEEA -
H2EE 2 H -

Al EHE LED HE#t
(3-pin ADDR_LED1)

(GE2HE1H
HwsE 7)
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DO_ADDR
vouT

UrHEST R i v R A
2L E LED B Al @bt
LED JEFAR ©
ELoopugEt e Xk
¥ % LED & FRIFS
TR ¥ 3

* BRRSETEES AR EA -
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Spesifikasi

Platform ¢ Bentuk dan Ukuran Mini-ITX

CPU ¢ Mendukung Prosesor Generasi ke-10 Intel® Core™ (Soket 1200)
¢ Desain Digi Power
¢ Desain 8 Fase Daya
* Mendukung Teknologi Intel® Turbo Boost 3.0

Chipset e Intel® H470

Memori ¢ Teknologi Memori DDR4 Dua Saluran
¢ 2x Slot DIMM DDR4
¢ Mendukung DDR4 2933/2800/2666/2400/2133 non-ECC,
memori tanpa buffer
* Lihat Daftar Dukungan Memori pada situs web ASRock untuk
informasi selengkapnya. (http://www.asrock.com/)
* Core™ (i9/i7) mendukung DDR4 hingga 2933; Core™ (i5/i3),
Pentium® dan Celeron® mendukung DDR4 hingga 2666.
¢ Mendukung modul memori ECC UDIMM (berjalan dalam mode
non-ECC)
¢ Kapasitas maksimum memori sistem: 64GB
¢ Mendukung Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
¢ 15p Bidang Kontak Berwarna Emas di Slot DIMM

Slot ¢ 1x Slot PCI Express 3.0 x16 (PCIE1: x16 mode)
Ekspansi * Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot
¢ 1x Soket M.2 Vertikal (tombol E) dengan paket modul WiFi-
802.11ac (di bagian belakang 1/0)
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Grafis

Audio

Intel® UHD Graphics Built-in Visuals dan output VGA hanya
didukung dengan prosesor yang terintegrasi GPU.

Codec Yang Dipercepat Hardware: AVC/H.264, HEVC/H.265
8-bit, HEVC/H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit, MPEG2,
MJPEG, VC-1

* VP9 10bit dan VC-1 hanya untuk mendekode.
* Enkode VP8 danVP9 tidak didukung olej Windows OS.

Grafik, Media & Hitung: Microsoft DirectX 12, OpenGL 4.5,
Visual Internal Intel®,Video Sinkronisasi Ceoat Intel®,

Grafik Hybrid / Yang Bisa Dialihkan, OpenCL 2.1

Tampilan & Keamanan Konten: Rec. 2020 (Nuansa Banyak
Warna), Microsoft PlayReady 3.0, Perlindungan Konten

Intel® SGX, UHD/HDR Blu-ray Disc

Output grafis ganda: Mendukung port HDMI dan DisplayPort 1.4
melalui pengontrol layar mandiri

Mendukung HDMI 1.4 dengan resolusi maksimum hingga

4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz

Mendukung DisplayPort 1.4 dengan resolusi maksimum hingga
4K x 2K (4096x2304) @ 60Hz

Mendukung Auto Lip Sync, Kedalaman Warna (12bpc), xvYCC,
dan HBR (Audio High Bit Rate) dengan Port HDMI 1.4
(memerlukan monitor yang kompatibel dengan HDMI)
Mendukung HDCP 2.3 dengan Port HDMI 1.4 dan
DisplayPort 1.4

Mendukung pemutaran Ultra HD 4K (UHD) dengan Port
HDMI 1.4 dan DisplayPort 1.4

Audio HD 7.1 CH dengan Perlindungan Konten (Realtek
ALC1200 Audio Codec)

Mendukung Audio Blu-ray Premium

Mendukung Perlindungan dari Lonjakan Arus
Pelindung Terisolasi PCB

Lapisan PCB Individual untuk Saluran Audio Ka/Ki
Audio Nahimic
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LAN 1x LAN 2,5 Gigabit 10/100/1000/2500 Mb/s (Dragon RTL-
8125BG):
¢ Mendukung Perangkat Lunak Dragon 2,5G LAN
- Kontrol Bandwidth Penyesuaian Otomatis Pintar
- UI Visual Praktis
- Statistik Penggunaan Jaringan Visual
- Pengaturan Default Optimal untuk Game, Browser, dan Mode
Streaming
- Kontrol Prioritas Kustom Pengguna
¢ Mendukung Wake-On-LAN
¢ Mendukung Perlindungan dari Petir/ESD
¢ Mendukung Ethernet 802.3az Hemat Energi
¢ Mendukung PXE
1 x LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s (Intel® 1219V):
¢ Mendukung Wake-On-LAN
¢ Mendukung Perlindungan dari Petir/ESD
¢ Mendukung Ethernet 802.3az Hemat Energi
¢ Mendukung PXE

LAN  Intel® 802.11ac WiFi Modul
Nirkabel ¢ Mendukung IEEE 802.11a/b/g/n/ac
¢ Mendukung Dual-Band (2,4/5 GHz)
¢ Mendukung Sambungan nirkabel berkecepatan tinggi hingga
433Mbps
¢ Mendukung Bluetooth 4.2 / 3.0 + Kecepatan tinggi kelas II

1/0 Panel e 2x Port Antena
Belakang 1 x Port Mouse/Keyboard PS/2
e 1xPort HDMI
¢ 1x DisplayPort 1.4
e 2x Port USB 2.0 (Mendukung Perlindungan dari ESD)
e 4xUSB 3.2 Gen2 Port Tipe A (10 Gb/s) (Mendukung
Perlindungan ESD)
e 1xUSB 3.2 Genl Port Tipe A (Mendukung Perlindungan dari
ESD)
* 1xUSB 3.2 Genl Port Tipe C (Mendukung Perlindungan dari
ESD)
e 2x Port LAN RJ-45 dengan LED (LED ACT/LINK dan
LED SPEED)
¢ Soket Audio HD: Saluran Masuk/ Speaker Depan/ Mikrofon
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Penyimpanan

Konektor

Fitur BIOS

¢ 4 x Konektor SATA3 6,0 Gb/s, mendukung RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology 17),
NCQ, AHCI, dan Hot Plug*

e 1x Soket Ultra M.2 (M2_1), mendukung jenis modul 2260/2280
M.2 SATA3 6,0 Gb/s dan modul M.2 PCI Express hingga Gen3 x4
(32 Gb/s)*

e 1x Soket Ultra M.2 (M2_2), mendukung jenis modul 2280 M.2
PCI Express hingga Gen3 x4 (32 Gb/s)**

** Mendukung Intel®* Optane™ Technology
** Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot
** Mendukung Kit ASRock U.2

¢ 1 x Header LED RGB
* Mendukung total Strip LED hingga 12V/3A, 36W
¢ 1 x Addressable LED Header
* Mendukung total Strip LED hingga 5V/3A, 15W
¢ 1 x Konektor Kipas CPU (4-pin)
* Konektor Kipas CPU mendukung kipas CPU dengan daya kipas
maksimum 1A (12W).
¢ 1 x Konektor Kipas Chassis (4-pin)
* Konektor Kipas Sasis mendukung kipas sasis dengan daya kipas
maksimum 1A (12W).
o 1 x Konektor Kipas Chassis/Pompa Air (4-pin) (Kontrol
Kecepatan Kipas Pintar)
* Chassis/Kipas Pompa Air mendukung kipas berpendingin air
dengan daya kipas maksimum 2A (24W).
* CHA_FAN1/WP dapat mendeteksi otomatis jika kipas 3-pin atau
4-pin sedang digunakan.
¢ 1x Konektor Daya ATX 24 pin
¢ 1 x Konektor Daya 8 pin 12V
¢ 1 x Konektor Audio Panel Depan
¢ 1 x Header USB 2.0 (Mendukung 2 port USB 2.0) (Mendukung
Perlindungan dari ESD)
¢ 1 x Header USB 3.2 Genl (Mendukung 2 port USB 3.2 Gen1)
(Mendukung Perlindungan dari ESD)

* AMI UEFI Legal BIOS dengan dukungan GUI multibahasa

e ACPI 6.0 Kompatibel dengan aktivitas pengaktifan

e Dukungan SMBIOS 2.7

* Multipengatur Tegangan CPU, DRAM, PCH 1,05V, VCCIO,
VCCSA
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Monitor ¢ Deteksi Suhu: Kipas CPU, Sasis, Sasis/Pompa Air
Perangkat o Takometer Kipas: Kipas CPU, Sasis, Sasis/Pompa Air
Keras ¢ Kipas Hening (Penyesuaian otomatis kecepatan kipas sasis

berdasarkan suhu CPU): Kipas CPU, Sasis, Sasis/Pompa Air
¢ Kontrol Multikecepatan Kipas: Kipas CPU, Sasis, Sasis/Pompa Air
¢ Pemantauan tegangan: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore

oS Microsoft® Windows® 10 64-bit

Sertifikasi e FCC,CE
¢ Mendukung ErP/EuP (memerlukan catu daya untuk ErP/EuP)

* Untuk informasi rinci tentang produk, kunjungi situs web kami: http://www.asrock.com

pada BIOS, menerapkan Teknologi Untied Overclocking, atau menggunakan alat bantu
overclocking pihak ketiga. Overclocking dapat mempengaruhi stabilitas sistem, atau
bahkan mengakibatkan kerusakan komponen dan perangkat sistem. Risiko dan biaya
apa pun menjadi tanggungan Anda. Kami tidak bertanggung jawab atas kemungkinan

f Perlu diketahui, overclocking memiliki risiko tertentu, termasuk menyesuaikan pengaturan

kerusakan karena overclocking.
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Contact Information

If you need to contact ASRock or want to know more about ASRock, youre welcome
to visit ASRock’s website at http://www.asrock.com; or you may contact your dealer
for further information. For technical questions, please submit a support request

form at https://event.asrock.com/tsd.asp

ASRock Incorporation

2F., No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District,
Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)

ASRock EUROPE B.V.
Bijsterhuizen 11-11

6546 AR Nijmegen

The Netherlands

Phone: +31-24-345-44-33
Fax: +31-24-345-44-38

ASRock America, Inc.
13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

U.S.A.
Phone: +1-909-590-8308

Fax: +1-909-590-1026



DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)

(@

Responsible Party Name: ~ ASRock Incorporation

Address: 13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

Phone/FaxNo:  11.909-590-8308/+1-909-590-1026
hereby declares that the product
Product Name : Motherboard
Model Number : H470M-1TX/ac
Conforms to the following specifications:
FCCPart15, SubpartB, Unintentional Radiators
Supplementary Information:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference

that may cause undesired operation.

Representative Person’s Name: ~ James

Signature: KW"’/

Date : May 12,2017




EU Declaration of Conformity NSReck

For the following equipment:
Motherboard

(Product Name)
H470M-ITX/ac / ASRock

(Model Designation / Trade Name)

ASRock Incorporation

(Manufacturer Name)

2F, No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District, Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)

(Manufacturer Address)

EMC —Directive 2014/30/EU (from April 20th, 2016)

0 EN 55022:2010/AC:2011 Class B EN 55024:2010/A1:2015
EN 55032:2012+AC:2013 Class B X EN 61000-3-3:2013

EN 61000-3-2:2014

RED—Directive 2014/53/EU
[J EN 300 328 V2.1.1 X EN 301 489-17 V3.1.1
[JEN 301893 V2.1.1 [JEN 301 489-3 V2.1.1
[0 EN 300 220 V3.1.1
OLVD —Directive 2014/35/EU (from April 20th, 2016)
[0 EN 60950-1:2011+ A2:2013 [ EN 60950-1 : 2006/A12: 2011

ce

RoHS — Directive 2011/65/EU
CE marking

EU conformity marking)

ASRock EUROPE B.V.

(Company Name)
Bijsterhuizen 1111 6546 AR Nijmegen The Netherlands

(Company Address)

Person responsible for making this declaration:

v

(Name, Surname)
A.V.P

(Position / Title)
April 17, 2020
(Date)

P/N: 15G062209001AK V1.1
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